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PC-DMIS CMM 

PC-DMIS CMM 導言 

歡迎使用 PC-DMIS CMM。本文介紹了 PC-DMIS CMM 軟體包。特定而言，本文

涵蓋與透過坐標測量機 (CMM) 和 PC-DMIS for Windows 建立和運行工件程式相關

的項目。同時還涵蓋透過接觸測頭進行接觸觸測及與 CMM 相關的其他主題。 

可用主題為： 

• 入門 
• 設定和使用測頭 
• 使用測頭工具箱 
• 建立坐標系 
• 測量特徵 
• 掃描 

有關一般 PC-DMIS 選項的資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔。有關可攜式測量機、視訊或雷射設備、或 
PC-DMIS 的其他特定配置的資訊，請參閱其他可用的文檔項目之一。 

若初次使用 PC-DMIS，並欲開始了解 PC-DMIS 的功能，請參閱入門主題，並從自己的系統開始進行。 

說明上次更新日期: 2013年1月29日 
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入門 

• 入門：導覽 
• 簡明教程 
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入 門：導覽 

PC-DMIS 是一個強大的軟體，具有大量的選項和實用的功能。該節簡單介紹了怎樣建立和執行簡單的工件

程式。該教程的目的不是具體介紹所有的 PC-DMIS 的運行。如果您是第一次接觸 PC-DMIS，它會向您簡

略展示 PC-DMIS。 

隨著內容的進展，本文將向您介紹建立新工件程式、定義和校驗測頭、操作視圖、測量工件特徵、建立座

標系、設定偏好、新增程式員備註、構造特徵、建立維度、執行工件程式、檢視和列印報告。 

實踐出真知，因此，請盡情體驗 PC-DMIS！如果您未執行過這些操作，請啟動 CMM，然後啟動 PC-DMIS 
for Windows。 
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簡明教程 

本章旨在引導您建立簡單工件程式，並在線上模式下使用 CMM測量工件。此過程將讓您暸解 PC-DMIS 可
執行的操作概要。若對所述步驟中討論的功能有疑問，請參考 PC-DMIS 核心文件。 

此簡明教程使用了「六邊形」測試區塊。 

 
六邊形測試區塊 

若要在線上模式下對測量機執行實際操作，且您並沒有此工件，則可使用允許測量多個圓和一個圓錐的類

似工件。 

離線使用者須知：若是採用離線模式（無 CMM）工作，可匯入測試塊模型，透過滑鼠點按工件來執行以下

一些步驟，替代在線上模式下透過探測來採集實際的測點。此模型在安裝 PC-DMIS for Windows 時提供，

其位於 PC-DMIS 的安裝目錄。若要使用此模型，請匯入檔案

「HEXBLOCK_WIREFRAME_SURFACE.igs」。如需相關資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「匯入 
CAD 資料或程式資料」。 

本章節重點說明了建立簡單工件程式需執行的步驟。您將使用線上 PC-DMIS（而非使用 CAD 資料）建立

工件程式。開始之前，請遵照CMM 啟動和復位程序」中詳述的步驟啟動 CMM。 

若不暸解程序，請使用本文獲取其他資訊。 

本教程指引您完成以下步驟： 

CMM 啟動和復位程序 

步驟 1：建立新工件程式 

步驟 2：定義測頭 

步驟 3：設定視圖 

步驟 4：測量坐標系特徵 
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步驟 5：縮放影像 

步驟 6：建立坐標系 

步驟 7：設定喜好設定 

步驟 8：新增註解 

步驟 9：測量其他特徵 

步驟 10：從現有特徵構造新特征 

步驟 11：計算尺寸 

步驟 12：標記執行項目 

步驟 13：設定報告輸出 

步驟 14：執行完成的程式 

步驟 15：列印報告 
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CMM 啟動和復位程序 

使用線上 PC-DMIS，可執行現有工件程式、快速檢查工件（或工件截面），以及直接在 CMM上開發工件

程式。只有線上 PC-DMIS 連接了 CMM 時其方能工作。離線編程技巧可在線上使用。 

PC-DMIS Online（線上版本）的 CMM 啓動和歸位程序： 
1. 打開用於 CMM 的空氣。 
2. 開啓控制器電源。 

• 此開關可能是一個大旋轉開關、一個開/關鍵，或是一個小搖臂開關，開關位於安裝在機器

或工作站背部的控制器上。 
• 手型控件（操縱盒）上的所有 LED 將亮約 45 秒。之後將關閉幾個 LED。 

 

3. 開啟計算機及其所有周邊設備的電源，然後登錄計算機。 
4. 在 PC-DMIS 程式群組的線上圖示上按兩下滑鼠左按鈕，啓動 PC-DMIS 線上版本。 

 

5. 復原 CMM。PC-DMIS 在熒幕上顯示一條訊息： 
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• 按操縱盒上的「啟動機器」按鈕。LED 燈亮起。 
• 若要「復位」CMM，正確地將機器清零和啟用機器參數（速度、大小限制等）。按上述 

PC-DMIS 訊息的「確定」按鈕。CMM 將緩慢移至原點位置，將此位置作爲所有軸的零位。 
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步驟 1：建立新工件程式 

要建立新工件程式： 

1. 若尚未建立過新工件程式，請啟動 PC-DMIS for Windows。將顯示開啟檔案對話方塊。若之前已

建立工件程式，可從此對話方塊載入此程式。 
2. 由於您正在建立新的工件程式，請選取取消按鈕關閉此對話方塊。 
3. 選取檔案 | 新增，存取新工件程式對話方塊。 

 

 
「新建工件程式」對話方塊 

  
4. 在工件名稱方塊中鍵入名稱「TEST」。 
5. 鍵入修訂編號和序列號。 
6. 爲測量單位類型選取英制單位（英吋）選項。 
7. 在介面下拉式清單中選取線上。若 PC-DMIS 未連接 CMM，則選取離線。 
8. 按一下確定。PC-DMIS 建立新的工件程式。 

建立新工件程式後，PC-DMIS 將開啟主使用者介面，然後立即開啟測頭公用程式對話方塊，以載入測頭。 
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步驟 2：定義測頭 

透過選取插入 | 硬體定義 | 測頭，可存取測頭公用程式對話方塊。建立新工件程式後，PC-DMIS 將自動顯

示此對話方塊。更多資訊，請參閱「設定並使用測頭」一章中的「定義測頭」。 

測頭公用程式對話方塊的測頭說明區域允許您定義測頭、副檔名以及此工件程式中將用到的測尖。測頭說

明下拉式清單按照字母順序顯示可用的測頭選項。 

使用測頭公用程式對話方塊載入測頭： 

1. 在測頭檔案方塊內，鍵入測頭名稱。隨後在建立其他工件程式時，可在此對話方塊中選取此測頭。 
2. 選取陳述式：「未定義測頭。 
3. 使用滑鼠遊標，或使用箭號鍵反白顯示並按 ENTER 鍵，可從測頭說明下拉式清單選取所需測頭。 
4. 選取行「空連接 #1」，繼續選取需要的測頭工件，直至構建好測頭。 

 

 

5. 完成後按一下確定按鈕。測頭公用程式對話方塊關閉，PC-DMIS 返回主介面。 
6. 檢查剛剛定義的已建立測尖是否顯示爲活動測尖。（請參考 設定工具列上的測尖清單。） 

備註：使用構建的測頭前，需校準測尖角度。本教程不涵蓋校準過程。校準過程將在「設定和使用測頭」

一章中的「校準測尖」主題中進行了詳細討論。 

此處您將使用「圖形顯示」視窗設定視圖。此操作將使用圖形模式工具列的視圖設定圖示 完成。 

提示：您亦可從精靈工具列  按一下此圖示存取 PC-DMIS 的「測頭精靈」。「測頭精靈」可幫助您輕鬆

定義測頭。您亦可使用測頭公用程式定義測頭。 
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步驟 3：設定視圖  

 
「視圖設定」對話方塊 

若要變更「圖形顯示」視窗中的視圖，請使用視圖設定對話方塊。從圖形模式工具列按一下視圖設定 圖示

或選取部件 | 圖形顯示視窗 | 視圖設功能表選項，可存取此對話方塊： 

1. 從視圖設定對話方塊，選取所需的螢幕樣式。本教程中，按一下第二個按鈕（頂行，從左起第二

個）表示水平拆分視窗。 

 
2. 若要檢視 Z+ 方向的上部工件影像，請下拉此對話方塊視圖區域中的藍色下拉式清單，並選取 

Z+。 
3. 若要檢視 Y- 方向的下部工件影像，請下拉紅色下拉式清單，並選取 Y-。 
4. 按一下套用按鈕，PC-DMIS 將重新繪製這兩個視圖的「圖形顯示」視窗。由於您尚未測量工件，

因此「圖形顯示」視窗中不會繪製任何內容。但螢幕將根據視圖設定對話方塊中選取的視圖進行拆

分。 

備註：所有顯示選項僅影響 PC-DMIS 顯示工件影像的方式。並不影響測量資料或檢查結果。 
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步驟 4：測量坐標系特徵 

定義和顯示測頭後，可開始執行測量過程並測量座標系特徵。有關其他資訊，請參考「測量特徵」。 
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測量平面  

 
紅點表明工件表面上可能的測點位置 

採集測點前要檢查 PC-DMIS 是否設定
爲「程式」模式。 
請選取程式模式圖示執行此操作。  

 

在頂部表面上取三個測點。這些測點構成三角形，並盡量展開。取

完第三個測點後按 END 鍵。PC-DMIS 將顯示特徵 ID 和一個三角

形，指示執行平面的測量。 

  

提示：採點時，PC-DMIS 會在測點緩沖區內儲存測點。若所採測點錯誤，可按鍵盤上的 ALT + -（減號）

從測點緩沖區刪除，然後重新採點。準備就緒時，按 END 完成特徵測量。 
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測量直線  

 
紅點表明可能的測點位置 

若要測量直線，請在邊緣下方工件的側面上取兩個測點，第一個測點在工件左側，第二個測點在第一個測

點的右側。測量特徵時，方向極爲重要，因爲 PC-DMIS 使用此資訊建立座標軸系。取第二個測點後按 
END 鍵。PC-DMIS 將在「圖形顯示」視窗中顯示特徵 ID 和測量的直線。 
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測量圓  

 
紅點表明可能的測點位置 

移動測頭到圓的圓心。（本例選擇的是左上方的圓）。將測頭放低到孔中，測量此圓，圍繞圓取四個等距

的測點。取完最後一個測點後按 END 鍵。PC-DMIS 將在「圖形顯示」視窗中顯示特徵 ID 和測量的圓。 
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步驟 5：縮放影像 

自動縮放圖示會縮放「圖
形顯示」視窗內的影像。 

 

測量完三個特徵後，按一下自動縮放工具列圖示（或從功能表列選取操作 | 圖
形顯示視窗 | 自動縮放），在「圖形顯示」視窗內顯示所有測量的特徵。 

 
顯示測量特徵的「圖形顯示」視窗 

測量過程的下一步是建立座標系。 
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步驟 6：建立座標系 

此程序設定坐標原點，定義 X、Y、Z 軸。有關建立坐標系的詳細資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的

「建立和使用坐標系」一章。 

1. 選取插入 | 坐標系 | 新增，可存取坐標系公用程式對話方塊。 
2. 使用遊標或箭號鍵，選取清單方塊中的平面特徵 ID (PLN1)。若未變更標籤，清單方塊中的平面特

徵 ID 將顯示爲「F1」（對於特徵 1）。 
3. 按一下水平命令按鈕，以確定目前工作平面法向軸的方向。 
4. 再次選取平面特徵 ID（PLN1 或 F1）。 
5. 選取自動核取方塊。 
6. 按一下原點命令按鈕。此操作會將工件原點轉換爲具體的位置（本範例中位於平面上）。選取自動

核取方塊，根據特徵類型和此特徵的方向移動軸線。 
7. 選取直線特徵 ID（LINE1 或 F2）。 
8. 按一下旋轉命令按鈕。此操作會將已定義的工作平面軸旋轉至此特徵。PC-DMIS 圍繞作爲原點使

用的質心旋轉定義的軸。 
9. 選取圓特徵 ID（CIR1 或 F3）。 
10. 確保已選取自動核取方塊。 
11. 按一下原點命令按鈕。此操作會將原點移至圓心，同時與平面保持水平。 

此時坐標系公用程式對話方塊應與下圖相同： 

 
顯示當前座標系的「座標系公用程式」對話方塊 

完成上述步驟後，按一下確定按鈕。坐標系清單（位於設定工具列上）和「編輯」視窗的命令模式會顯示

新建的坐標系。 

從編輯視窗工具列按一下命令模式圖示，將「編輯」視窗置於命令模式下。 

 
顯示新建立座標系的「編輯」視窗 
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同時，「圖形顯示」視窗亦會進行更新，以顯示當前的座標系。 

 
顯示當前座標系的更新「圖形顯示」視窗 

提示：以後，您可從精靈工具列使用此圖示：  存取 PC-DMIS 的「3-2-1 座標系精靈」。 
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步驟 7：設定偏好 

PC-DMIS 允許您視個人的特定需求或喜好設定自訂 PC-DMIS。編輯 | 喜好設定子功能表中提供了許多選

項。本節僅討論與練習相關的選項。有關所有可用選項的完整資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「設定

喜好設定」一章。  
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進入 DCC 模式  

 
選取 DCC 模式。從測頭模式工具列按一下 DCC 模式工具列圖示，或將遊標置於「編輯」視窗命令模式中

的「模式/手動」行上，並按 F8 鍵，可完成此操作。 

此時，「編輯」視窗中的命令將顯示： 

MODE/DCC 

  

有關 CMM 模式的其他資訊，請參閱「使用工具列」一章中的「測頭模式工具列」。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

21 

設定移動速度  

 
「參數設定」對話方塊 — 移動標籤 

使用「移動速度」選項，可變更 CMM 的點對點定位速度。 

1. 選取編輯 | 偏好 | 參數，存取參數設定對話方塊。 
2. 選擇運動標籤。 
3. 將遊標置於移動速度方塊內。 
4. 選取當前的移動速度值。 
5. 鍵入 50。此值表明機器全速的百分比。 

根據此項設定，PC-DMIS 將以機器全速的一半移動 CMM。其他選項的預設設定亦適合這項練習。 

有關「移動速度」和其他移動選項的其他資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件「設定喜好設定」一章中的「參

數設定：移動標籤」。 
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設定安全平面  

 
「參數設定」對話方塊 — 安全平面標籤 

若要設定安全平面： 

1. 選取編輯 | 偏好 | 參數，存取參數設定對話方塊。 
2. 選取安全平面標籤。 
3. 選取啟動安全平面（開啟）核取方塊。 
4. 選取目前的活動平面 值。 
5. 鍵入值 .50。此設定將圍繞工件的頂面建立一個半英吋的安全平面。 
6. 檢查頂部平面是否顯示爲活動平面。 
7. 按一下套用按鈕。 
8. 按一下確定按鈕。關閉對話方塊，PC-DMIS 將此安全平面儲存於「編輯」視窗內。 

有關設定安全平面的更多資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件「設定喜好設定」一章中的「參數設定：安全平

面標籤」。 
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步驟 8：新增備註  

若要新增備註： 

1. 選取插入 | 報告命令 | 備註，存取備註對話方塊。 
2. 選取操作員選項。 
3. 在可用的備註文字方塊中鍵入以下文字：「警告，機器即將進入 DCC 模式。」 

 
「註解」對話方塊 

4. 按一下確定按鈕結束此部分，並在「編輯」視窗內顯示此命令。 

有關其他資訊，請參考 PC-DMIS Core 文檔中的「插入程式員備註」。 
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步驟 9：測量其他特徵 

使用測頭按所示順序另外測量三個圓（項目 1 作爲 CIR2，項目 2 作爲 CIR3，項目 3 作爲 CIR4）： 

 

然後測量一個圓錐： 

  

若要測量圓錐，按照如下圖所示，最好在上層和下層各取 3 個測點。 

 
根據不同深度測量結果構造的圓錐 

備註：對於 3D 測量特徵（園環、園柱、球體、圓錐和平面）和 2D 平面特徵，PC-DMIS 會使用陰影曲面

顯示特徵。 
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步驟 10：從現有特徵構造新特征 

PC-DMIS 可使用其他特徵建立特徵。要執行此操作： 

1. 選取插入 | 特徵 | 構造 | 直線，存取「構造直線」對話方塊。 

 
「構造線」對話方塊 

2. 使用滑鼠遊標，按一下「圖形顯示」視窗中的兩個圓（CIR2、CIR3）（或從構造直線對話方塊的

清單方塊選取這兩個圓）。選取後，這兩個圓將反白顯示。 
3. 選取自動選項。 
4. 選取 2D 直線選項。 
5. 按一下建立按鈕。 

PC-DMIS 將採用最有效的構造法建立直線 (LINE2)。 

這條直線和特徵 ID 將顯示於「圖形顯示」視窗和「編輯」視窗內。 

 
「圖形顯示」視窗內顯示的構造直線 

有關構造特徵的其他資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「從現有特徵構造新特徵」一章。 
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步驟 11：計算維度 

建立特徵後，即可計算此特徵的維度。在學習工件程式時，可隨時產生維度，並且可量身定做以適合其規

範。PC-DMIS 將在「編輯」視窗內顯示每項維度的操作結果。 

產生維度： 

1. 選取插入 | 維度子功能表，請選取使用遺留維度功能表項目（其旁邊顯示有核取記號）。 
2. 選取插入 | 維度 | 位置，存取「位置」對話方塊。 
3. 從清單方塊或「圖形顯示」視窗內選取最後三個圓，這些圓透過在清單方塊中選取其特徵標識符號

進行測量。 

 
「特徵位置」對話方塊中選取的最後三個圓。 

4. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將在「編輯」視窗內顯示這三個圓的位置。 

 
顯示三個圓位置維度的「編輯」視窗 

透過在所需的行上連按兩下，反白顯示必要的標稱值，再鍵入新值，即可變更這些值。 

有關建立尺寸的其他資訊，請參閱「設定特徵尺寸」一章。 
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步驟 12：標記要執行的項目  

標記執行項目可讓您有選擇地選取要執行的工件程式元素。本教程中，標記所有特徵。 

1. 透過使用編輯 | 標記 | 標記所有功能表選項，標記工件程式中的所有特徵。此功能表選項位於 PC-
DMIS 核心文件的「編輯工件程式」一章。一旦標記後，選取的特徴將會以目前的反白顯示色彩進

行顯示。 
2. PC-DMIS 詢問是否已完成標記手動坐標系特徵的操作。按一下是。 
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步驟 13：設定報告輸出  

若已選取這些特徴，PC-DMIS 亦會將最終報告傳送至檔案或印表機。本教程中，設定輸出結果至印表機。 

1. 選取檔案 | 列印 | 報告視窗列印設定選項。顯示列印選項對話方塊。 
2. 選取印表機核取方塊。 

 
報告列印選項 

3. 按一下確定。 

此時具備充足的資訊，允許 PC-DMIS 執行已建立的工件程式。 
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步驟 14：執行完成的程式  

可使用各種各樣的選項，來執行全部或部分工件程式。請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「執行工件程式」一

章。 

執行所有步驟後： 

1. 選取檔案 | 執行功能表選項。PC-DMIS 將顯示執行模式選項對話方塊，並開始執行測量過程。 
2. 閲讀「CMM 命令」視窗中的操作說明，按照要求取指定的測點。 
3. PC-DMIS 要求您在「圖形顯示」視窗內所示的大略位置採集這些測點。 

• 在表面上採集三個測點建立平面。按一下 END 鍵。 
• 在邊緣上採集兩個測點建立直線。按一下 END 鍵。 
• 在圓內採集四個測點。按一下 END 鍵。 

4. 採集每個點後，按一下繼續。 

 
「執行模式選項」對話方塊內顯示的操作說明 

此操作相當簡單。（當然，若 PC-DMIS 偵測到錯誤，則錯誤將顯示於此對話方塊上的測量機錯誤清單中，

在繼續執行程式前必須採取相應操作。） 

在圓上採集最後一個測點後，PC-DMIS 將顯示 PC-DMIS 訊息對話方塊，此方塊顯示訊息：「警告，機器

即將進入 DCC 模式。」按一下確定按鈕後，PC-DMIS 將自動測量其餘特徵。 

 

若遇到錯誤，使用執行模式選項對話方塊上的機器錯誤下拉式清單確定錯誤原因。採取必要的操作解決此

問題。按一下繼續按鈕完成工件程式的執行。 
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步驟 15：列印報告 

執行工件程式後，PC-DMIS 自動列印報告到指定的輸出源。此操作在列印選項對話方塊（檔案 | 列印 |報
告視窗列印設定）中設定。由於選取了印表機核取方塊，報告將被傳送到印表機。確保印表機連線并開啟

以檢視工件程式。 

透過選取視圖 | 報告視窗，亦可在「報告」視窗中檢視最終報告。對資料套用 PC-DMIS 隨附的不同預製範

本，可在「報告」視窗中顯示相同測量資料的不同形式。在報告的不同部分按一下滑鼠右鍵，可切換可用

項目的顯示。 

有關 PC-DMIS 強大報告功能的資訊，請參閱「報告測量結果」一章。 

 
關閉其他所有資訊時，使用 TextOnly 範本顯示三個位置維度的範例報告 

祝賀您！您已完成了本教程的學習。 
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設定和使用測頭 

• 設定和使用測頭：導言 
• 定義測頭 
• 使用不同測頭選項 
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設定和使用測頭：導言  

為使用 CMM 測量工件，您需正確定義將用於測量的測頭。透過選取構成整個探測機構的硬體組件來定義

測頭：測頭頭部、測座、擴充和特定測頭測尖。一旦定義測頭，則可對將用於測量工件上的各種特徵的預

定義測尖角度進行校準。測尖校準流程允許 PC-DMIS 了解坐標系統中測頭測尖相對於工件和機器的位置。 

定義測頭並校準測頭測尖之后，可在工件程式中使用 LOAD/PROBE 和 LOAD/TIP 命令，以在工件程式測

量中使用校準的測尖角度。 

若要定義和校準測頭，請參閱以下主題。 

• 定義測頭 
• 校準測頭測尖 

PC-DMIS 核心文件中的「暸解測頭公用程式對話方塊」主題在定義和校準測頭時非常有用。 

完成校準之后，此主題將解釋在離線或線上模式中如何使用測頭： 

• 使用不同測頭選項 
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定義測頭 

CMM 工件編程的第一步為定義將在檢測流程期間使用的測頭。在測量流程可開始之前，新的工件程式必須

建立和/或載入某一測頭檔案。在載入測頭之前，工件程式中僅可完成很少的操作。 

PC-DMIS 支援多種測頭類型和校準工具。其還提供一種用於校準 Renishaw PH9 /PH10 測座的獨特方法。

用於定義測頭並校準測頭的工具均在測頭公用程式對話方塊中。若要存取此對話方塊，則從功能表列選取

插入 | 硬體定義 | 測頭。  

有關此對話方塊中的各選項的資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的了解測頭公用程式對話方塊。 

提示：還可透過使用測頭精靈來定義測頭。若要存取 PC-DMIS 測頭精靈，請按一下精靈工具列  內的

圖示。 
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定義接觸測頭 

若已存取測頭公用程式對話方塊，則可定義整個測頭單元，從測頭頭部到特定測尖。 

若要定義接觸測頭、擴充和測尖： 

1. 在測頭檔案下拉清單中輸入新測頭的名稱。 
2. 選取未 定義的 測頭陳述式：在測頭說明清單下。 
3. 選取測頭說明下拉清單。 
4. 選取所需測頭頭部。 
5. 選取測頭後按一下 ENTER 鍵。與目前反白顯示的陳述式相關的測頭選項將爲可選取狀態。 

備註： 通常，測頭頭部方向確定測頭檔案中第一個元件（通常為測頭頭部）的方向。然而，若選取某一多

連接測頭適配器（諸如五向適配器）作為第一元件，則若干個可能的連接將變得可用。在這些情況下，測

頭頭部方向確定該多連接測頭適配器的方向。隨后測頭頭部可能不與機器軸正確對齊，且可能需要使用測

頭公用程式對話方塊中的測頭說明清單關於連接進行旋轉角度調整。若要實現此操作，請參閱以下「編輯

測頭元件」主題。 

 
選取測頭頭部 

隨后所選的測頭頭部將顯示在下測頭說明方塊和圖形顯示方塊右側。 

1. 反白顯示測頭說明方塊中的空連接 #1。 
2. 按一下下拉清單。 
3. 選取將附接到測頭頭部（或擴充或測頭測尖）的下一個項目。將首先按照大小顯示測尖，然后按照

螺紋大小顯示。 

 
選取測尖 
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例如，若新增一個五向擴充，PC-DMIS 提供五個空連接。您可以合適的測頭測尖填充任何或所有所需的連

接。PC-DMIS 將始終首先測量擴充中最低的測尖（Z 軸上最低的測尖）。 

 
五向擴充 

若測頭說明方塊中的某一所選線已包含一個項目，則 PC-DMIS 將顯示一條訊息，詢問在其前面插入抑或取

代所選項目。 

按「是」在其前面插入，按「否」進行取代。 

• 若選取是，則可透過在原始項目前插入新測尖來建立一條附加線。 
• 若選取否，則 PC-DMIS 將刪除原始項目，並以反白顯示的元素對其進行取代。 

備注：所選項目將插入在測頭說明方塊中的反白顯示線處。PC-DMIS 將顯示一條訊息，允許您在標記的線

之前插入所選項目，或視需要取代反白顯示的項目。 

繼續選取元素，直至定義所有空連接。隨后可定義要校準的測尖角度。 
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定義星測頭 

PC-DMIS 允許您定義、校準並使用多個不同的星測頭配置。一個星測頭包含一個垂直（若使用垂直臂，則

爲 Z 方向）指向 CMM 平臺的測頭測尖，以及四個水平指向的其他測尖，如下所示： 

 
典型的星測頭配置 

本節說明如何構造星測頭。 

重要：雖然存在多個不同的機器類型和臂配置，但所提供的步驟和範例假定：您正使用的為標準垂直臂 
CMM，其中臂在 Z 方向上指向 CMM 平臺。 
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構造星測頭 

您可構造如下星測頭配置： 

 
 
具有不同測尖的五向可定制的
星測頭。 

五向可自訂星測頭。此類型星測頭使用一個由五個螺紋孔組成的中心立體，

您可將各種測頭測尖擰到這些螺紋孔中。 

  

 
 
具有相同測頭測尖的不可自訂
星測頭 

非可自訂星測頭。此類型星測頭無可自訂的五向中心。雖然此類型測頭具有

立體，但無螺紋孔，且四個水平測尖永久附著於該立體。這些水平測尖大小

相同。 

  

構造測頭之后，應透過使用測頭公用程式工具箱上的測量按鈕對測頭進行校準。有關校準測尖的資訊，請

參閱「測量」。 
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構造 5 路自訂星測頭 

1. 存取測頭公用程式對話方塊（插入|硬體定義|測頭）。 
2. 在測頭檔方塊中輸入測頭檔的名稱。 
3. 從測頭說明區域選取無定義的測頭。 
4. 從測頭說明清單選取測頭。此文檔使用 PROBETP2 測頭。該測頭圖形應類似於此： 

 

 
  

5. 從測頭說明區域按兩下 PROBETP2 連線 ，並取消選取繪製此元件核取方塊，可隱藏測頭。 
6. 從測頭說明區域選取空連接 #1。 
7. 從測頭說明清單選取五向立體擴充 EXTEN5WAY。五個空連接將出現在測頭說明區域中。測頭圖

紙顯示爲： 

 

 
  

8. 指定各空連接所需的適當測尖和或擴充，直至總共擁有多達五個測尖，如圖所示： 
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不必填充所有五個連接。 

分派到空連接 # 1 的測尖與其所位於的軌道指向相同。為 Z 方向。 

分派到空連接 # 2 的測尖指向 X+ 方向。 

分派到空連接 # 3 的測尖指向 Y+ 方向。 

分派到空連接 # 4 的測尖指向 X- 方向。 

分派到空連接 # 5 的測尖指向 Y- 方向。 
  

9. 按一下確定儲存變更，或按一下測量校準測頭。有關校準測尖的資訊，請參閱校準測頭測尖。 
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構造預定義星測頭 

1. 存取測頭公用程式對話方塊（插入|硬體定義|測頭）。 
2. 在測頭檔方塊中輸入測頭檔的名稱。 
3. 從測頭說明區域選取無定義的測頭。 
4. 從測頭說明清單選取測頭。此文檔使用 PROBETP2 測頭。該測頭圖形應類似於此： 

 

 
  

5. 從測頭說明區域按兩下 PROBETP2 連線 ，並取消選取繪製此元件核取方塊，可隱藏測頭。 
6. 從測頭說明區域選取空連接 #1。 
7. 選取 2BY18MMSTAR 或 10BY6.5STAR。此文檔使用的是 2BY18MMSTAR。測頭圖紙顯示類似

於：。 

 

 
  

8. 對於測頭說明區域中四個空連接 項目中的每一項，選取相同的測頭測尖四次，每個水平測尖一

次。在此情況下，您可選取四次 TIPSTAR2BY30 或 TIPSTAR2BY18。此文檔使用的是 
TIPSTAR2BY30。 
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9. 按一下確定儲存變更，或按一下測量校準測頭。有關校準測尖的資訊，請參閱校準測頭測尖。 
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反白顯示當前測頭測尖   

對於如下所示包含多個測頭桿和測尖的測頭配置，PC-DMIS 提供一種用於在任何給定時間輕松識別活動測

尖的方法。 

 
具有多個測尖的測頭配置 

對於 4.3 版或更高版本的 PC-DMIS，當游標置於編輯視窗中使用活動測尖的某個命令上時，PC-DMIS 將
自動在圖形顯示視窗中反白顯示整個測頭桿和測尖。 

 
活動測尖處於反白顯示狀態的測頭配置 
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僅顯示目前測頭測尖 

類似於反白顯示使用中的測尖，可在標星的測頭上隱藏所有不使用的測尖，這樣祇有目前測尖可見。選取

編輯測頭元件對話方塊中的僅繪製使用中的測尖核取方塊執行此作業。如果未選取該選項，PC-DMIS 會使

用預設模式的反白顯示目前測尖。 

若要僅顯示目前測尖： 

1. 選擇插入 | 硬體元件 | 測頭（或在工件程式中星測頭的 LOADPROBE 命令上按 F9）。螢幕上顯示

測頭公用程式對話方塊。 
2. 按兩下 測頭描述區域中的測頭元件。螢幕上會出現編輯測頭元件對話方塊。 

3. 選中僅繪製活動測尖核取方塊。 

 
「編輯測頭元件」對話方塊中的「僅繪製活動測尖」核取方塊 

4. 按一下此對話方塊以及測頭公用程式對話方塊上的確定。 

現在當工件程式執行測尖命令時，任何非活動的測尖將隱藏起來。 
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定義硬測頭 

PC-DMIS CMM 還允許您定義硬（或固定）測頭。雖然當測頭接觸工件時，接觸觸發測頭 (TTP) 將使得 
CMM 報告位置。但硬測頭並非如此。相反，當您按下機器或臂上的按鈕時，或在掃描狀態下，當滿足某些

條件（諸如跨越預定義區域、已逝時間、已逝距離等等）時，硬測頭將注冊一個測點。 

通常，這些類型的測頭將與 PC-DMIS Portable 一起使用。若您正使用此類型的測頭，有關校準和使用此測

頭類型的資訊，請參閱 PC-DMIS Portable 文檔。 
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校準測頭測尖 

校準測頭測尖將告知 PC-DMIS 測頭測尖的位置和直徑。在校準測頭測尖之前，您不可執行工件程式和測量

工件。可交替使用術語「校準」和「校驗」。 

若要開始校準流程： 

1. 從測頭公用程式對話方塊中，確保活動測尖清單具有所需的測尖角度。 
2. 從清單中選取將要校準的測頭測尖。 
3. 按一下測量按鈕。將出現測量測頭對話方塊。 

備注：若您具有測頭更換架，且當前的活動測頭並非測頭中的測頭配置，則 PC-DMIS 將自動拋棄當前載入

的測頭配置，並拾取所需的配置。 

 
「測量測頭」對話方塊 

測量測頭對話方塊顯示測頭校驗時可用於測量的各種設定。一旦選擇了所需的設定，按一下測量按鈕即可

開始。 

校準前需求 
要開始校準流程，必須定義一個校驗工具。將在該工具上進行的測量類型視工具類型（一般爲球體）和測

尖類型（球狀、盤狀、錐狀、桿狀或可選）而定。可使用新增工具... 按鈕定義校驗工具。 
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一旦開始校準： 
根據您的測量機使用 DCC 測點定位合格工具的能力，PC-DMIS 將顯示兩種樣式的訊息之一，詢問是否已

移動合格工具： 

是/否訊息方塊 
此訊息方塊在不支援使用 DCC 測點定位合格工具能力的測量機中顯示（如全手動測量機）： 

 

  
合格工具已移動對話方塊 
如果測量機和測頭配置支援使用 DCC 測點定位合格工具的能力，則顯示此對話方塊： 

 
  

• 若選取是或是（手動測點定位工具），PC-DMIS 將顯示執行模式選項對話方塊並將要求在繼續校

準過程之前在手動模式下取一個或多個測點（取決於工具類型）。 
• 若選取是（DCC 測點定位工具），PC-DMIS 將顯示執行模式選項對話方塊，並且自動嘗試使用 

DCC 測點定位合格工具。當將校驗工具重新放置於與先前位置幾乎相同的位置上時可使用此選

項。 
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• 若選擇否，PC-DMIS 亦將顯示執行模式選項對話方塊，但不要求採集任何手動測點，除非適用選

定的測量方法（例如「手動」）。 

完成測量後，PC-DMIS 計算相應類型測頭、所使用的工具以及所請求操作的校驗結果。兩個「是」選項的

區別僅對測量時是否需要手動測點造成影響。為了測量後計算，兩個「是」相同。測頭公用程式對話方塊

的動測尖清單中可見每個測尖的簡略摘要。您亦可按一下此對話方塊上的結果按鈕，檢視詳細校準結果。 

重新校準 
通常，PC-DMIS 不能確定是否需要重新校準測頭測尖。若測頭有任何變更，請確保執行重新校準。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

48 

測點數 

 

PC-DMIS 將基於校準模式使用所指示數目的測點來測量測頭。預設測點數爲 5。 
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前測點/回退 

 

前測點 / 回退可定義離開工件或校準工具的距離。PC-DMIS 的速度減小至定義的觸測速度，同時處於距離

之內。其保持在觸測速度直到採集了測尖且再次達到距離。屆時，PC-DMIS 返回定義的移動速度。 

備註：某些控制器不會自行回退。在這些情況下，PC-DMIS 發出回退動作，且距離以球面至工件理論測點

位置為基礎。若控制器未回退，則從球面或球心至理論或測量的測點位置計算距離〈取決於具體的控制

器）。 
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移動速度 

 

透過移動速度方塊，可指定 PH9 的移動速度。根據設定選項對話方塊的工件/測量機標籤中的顯示絕對速度

核取方塊的狀態，以上移動速度和觸測速度方塊可接受絕對速度（公釐/秒）或測量機定義的最高速度的百

分數。 

有關影響測量流程中速度的其他方法，請參閱 PC-DMIS 核心文件的設定喜好設定一章中的「移動速度 
%」。 

備注：移動速度方塊中的數值不可超過四位十進制數。若輸入超過四位十進制的數值，PC-DMIS 將在第四

位處進行舍入。 
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接觸速度 

 

透過觸測速度方塊，可指定 PH9 校準的觸測速度。根據設定選項對話方塊的工件/測量機標籤中的顯示絕對

速度核取方塊的狀態，以上移動速度和觸測速度方塊可接受絕對速度（公釐/秒）或測量機定義的最高速度

的百分數。 

更多資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中設定喜好設定一章中的「觸測速度 %」。 

備注：觸測速度方塊中的數值不可超過四位十進制數。若輸入超過四位十進制的數值，PC-DMIS 將在第四

位處進行舍入。 
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系統模式 

 

用於校準測頭的系統模式包括： 

• 手動模式要求手動採集所有測點，即便 CMM 具有 DCC 功能。 
• DCC 模式係由 DCC CMM 使用，並將自動採集所有測點，除非已移動校驗工具。在此情況下，您

必須手動採集第一個測點。 
• 手動 +DCC 模式為手動和 DCC 模式的混合模式。此模式有助於校準不易模擬的奇異測頭配置。在

多數情況下，ManDCC 類似於 DCC 模式，但存在以下不同： 
• 對於每個測點，必須始終手動採集第一個測點，即便未移動校驗工具。隨后將在 DCC 模

式下自動採集該測尖的所有其余測點。 
• 由於所有第一個測點均係手動執行，所以各測尖的預測量間隙移動均不會得以執行。 
• 視您具有的測座類型而定，一旦 PC-DMIS 完成給定測尖的球體測量，可能或可能不執行

最後的退回移動。 

若您具有可移動的測座，如 PH9、PH10、PHS 等，則 PC-DMIS 將執行最后的退回移動，就如同其處

於常規的 DCC 模式中一樣。PC-DMIS 繼續進行，而不進行提示，藉此確保測頭具有足夠間隙以移動

到下一個測尖的 AB 角度，并執行下一個 AB 移動。 

若您不具有可移動的測座，PC-DMIS 將不執行最后的回退移動。相反，PC-DMIS 直接繼續到下一個測

尖的手動測點提示。 

• DCC+DCC 模式功能類似於 MAN+DCC 模式，但對於各測尖將手動採集第一個測點，PC-
DMIS 相反採集 DCC 範例測點以定位球體。若您需使校準流程完全自動化，則此模式將會

有用。然而，請注意 MAN+DCC 模式可能會得出更準確的結果。 
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操作類型區域 

 

透過操作類型區域，可選取當按一下測量測頭對話方塊上的測量按鈕時將執行的操作。可用的操作包括： 

校準測尖： 

此選項用於所有標記測尖的標準校準。 

校驗單元： 

校準單元選項建立無限測座設備和可索引測座設備的錯誤映像。有關可索引測座設備的資訊，請參閱

以下此主題中的資訊。有關無限測座設備的資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中使用測座設備附錄中的

校準無限測座設備的單元。 

重要：此選項僅適用於單臂組態。 

校準單元（可標度測座裝置） 

此選項用於對測頭頭部或測座設備進行錯誤映像。此節說明對索引測頭頭部進行錯誤映像（諸如 
PH9、PH10 或 Zeiss RDS）。一種由三個直徑相同的測尖組成的特殊測頭設定置於測頭頭部中，且以

此測頭設定測量使用者所需的多個測尖方向（所有可能的方向為最佳）。通常，應將 "T" 設定中的測尖

安置為至少 20mm 高，40mm 寬（類似於星測頭，其中測尖距中心 20mm）。測尖隔離的愈遠，錯誤

映像將愈準確。 

一旦使用特殊配置完成測量所有可能的方向，您將可以變更測頭配置，而不需進行校準整個測尖清單。

在新的配置中，現將自動校準原始映像中測量的每個方向。對於校準和使用所有 Renishaw 和 DEA 測
頭頭部以及 Zeiss RDS 頭部，PC-DMIS 提供完整的支援。 

備註：根據此處的說明，此選項僅適用於具有可重複索引位置的測頭，例如 PH10。該校準需要 3 針星

測頭。執行該校準後，祇有在校準測座時標定的分度位置可用在以後測頭檔案中，而無需執行完全校

準。當使用模擬測頭時，不論測頭是可標度抑或無極臂類型，校準單位選項均不可用。這是因爲模擬
測頭必須校準單個位置，方可獲取所需的偏轉係數。 

有關校準測座的資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件的「使用測座設備」一章。 
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對於可索引測座設備的「校準單元」流程： 
1. 建立類似於下圖所示的單元測頭配置：。 

 

 
  

A - 50 mm 擴充 

B - 5 向中心 

C - 三個 3BY20 測尖 

2. 組件的準確大小可能會變化，但形狀必須保持不變。同時最佳選取盡可能輕的組件。重力可能會導

致測量中產生某些錯誤。 
3. 從測頭公用程式對話方塊，按一下新增角度按鈕，並視需要新增多個不同的方向。測頭頭部完整映

像意味著測量各個可能的方向。 
4. 從測頭公用程式對話方塊選取測量按鈕。螢幕上會出現測量測頭對話方塊。 
5. 輸入要使用的預設值。 
6. 針對要執行的操作類型，選取校準單元。 
7. 從測量測頭對話方塊中，按一下測量按鈕。隨后 PC-DMIS 將在所選方向的每個方向上測量三個測

尖中的每個測尖。PC-DMIS 將使用這些資料來映像各方向的偏移、間距和偏轉。 
8. 接著，在測頭頭部上進行將用於測量的測頭配置。 
9. 選取映像方向中的至少四個方向。 
10. 從測頭公用程式對話方塊中選取使用單元校準資料核取方塊。 
11. 現在所選方向上校準此測頭。要執行此操作： 

• 按一下測頭公用程式對話方塊中的測量。螢幕上會出現測量測頭對話方塊。 
• 針對要執行的操作類型，選取校準測尖選項。 
• 按一下測量測頭對話方塊中的測量按鈕。隨后 PC-DMIS 將為此測頭配置計算實際長度偏

移，且 PC-DMIS 將自動為映像方向中的每個方向建立測尖。 
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較低陣列： 

透過此選項，可校準 SP600 測頭的較低層陣列。有關資訊，請參閱 SP600 較低陣列備注：和執行低

層陣列校準。 

校驗檢查： 

此操作重新測量使用者在所選測頭檔案中指定的測尖方向，並執行與這些測尖方向的先前測量資料的比

較。使用者可使用此比較來確定是否需要完整的校準。此為所選測頭檔案中的僅審計程序，且不更新測

頭偏移。 

復原單元： 

這將會在剛才校準的測尖角上執行部分測座映射過程，確定在測座誤差圖中 A = 0 和 B = 0 的方向。如

果 PC-DMIS 的設定編輯器項目 RenishawWrist 等於 1，那麼它會返回設備主頁。有關修改登錄項目

的更多資訊，請檢視「修改登錄項目」文件。 

備注：埠鎖必須開啟測座選項，以便 PC-DMIS 啟用測座支援。 

校準 NC-100 標準具： 

此選項用於校準 NC-100 校驗工具。若要開啟此選項，必須已購買 NC-100 選項。若埠鎖上此選項可

用，則設定選項對話方塊中的 NC-100 標簽將啟用。 

NC-100 必須經正確設定，校準 NC-100 標準具選項才可供選取。 

校準 ScanRDV 

在使用模擬掃描測頭時，某些測量機類型支援使用測尖標稱大小的半徑偏差。與連續掃描（稱為 
SCANRDV）相比，此標稱值的偏差對於離散測點來說不同（稱為 PRBRDV）。直接來自此對話方塊

內的此選項按鈕可輕鬆校準測尖，用於計算掃描特定的半徑偏差。若您的測量機不支援獨立於測尖大小

的半徑偏差，則不可選取此選項按鈕。 

使用此選項前，必須首先以常規方式校準測尖，一般是透過使用校準測尖選項。完成後，可使用校準 
ScanRDV選項計算掃描特定偏差。PC-DMIS 將測量校準工具平分線處的單個圓週掃描以計算值。 

備註： PC-DMIS具有使用包含合適命令的工件程式來測量掃描特定偏差的老方法。此老方法仍能發揮作

用，仍舊是一種靈活方法，但同時，它需要花費大量的努力開發合適的校準程序。新方法對於大部份情況

都是適用的，但是仍可按需要使用之前的方法。有關此方法，請參閱「對離散測量與掃描測量使用獨立偏

差」。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

56 

校準模式區域 

 

校準模式區域包含允許您在預設模式和使用者定義選項之間切換的選項，如下所述。 

預設模式 
若選取預設模式選項，則 PC-DMIS將在與赤道呈 10 或 15 度的位置圍繞球形工具採集所指示個數的測

點，另外採集一個垂直於測頭（與赤道呈 90 度）的測點。 

 
樣例球形工具 

1 - 垂直於測頭 

2 - 赤道 

3 - 軸 

  

在 10 或 15 度的位置採集測點可防止以下現象：當測頭桿直徑幾乎與測頭測尖直徑一樣大時，測頭桿碰撞

校準球體。 

若測尖直徑小於 1 mm，則 PC-DMIS 將在 15 度的位置圍繞球體採集測點。 

若測尖直徑大於 1 mm，則 PC-DMIS 將在 10 度的位置圍繞球體採集測點。 

使用者定義模式 
若選取使用者定義選項，PC-DMIS 將允許您存取層和角度方塊。PC-DMIS 將基於所輸入的層數和所選取

的起始角度和終止角度來測量測頭。層的位置係基於所設定的角度。0° 位於測頭的平分線處。90° 係垂直

於測頭。當垂直於測頭進行測量時，將僅採集一個測點。 

層數 

 

層數方塊確定校準流程中將使用的層數。PC-DMIS 將根據層數來劃分測點數，以確定在各層採集的測點

數。 

起始角度和結束角度 
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起始角度和終止角度方塊控制第一層和最后一層的位置。任何其他層將均勻置於這兩層之間。 

• 0° 起始角度位於球體赤道處（相對於測頭）。 
• 90° 終止角度位於球體頂端處，垂直於測頭。 

 
起始角度和結束角度 
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測座校準區域 

 

透過此區域，可以多達九個球體測量的模式為可索引測座校準指定測座位置。 

當滿足以下條件時，測座校準區域變成可選取狀態： 

• 在測頭公用程式對話方塊中設定無限可索引測座設備，諸如 PHS 或 CW43L。請參閱定義測頭。 
• 在 PC-DMIS 設定編輯器中將選項部分的適當測座項目（DEAWrist 或 RENISHAWWrist）設定為 

1。請參閱「修改登錄項目」文件。 
• 從測量測頭對話方塊中的操作類型區域選取校準單元選項。 

有關使用和校準測座設備的深入資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「使用測座設備」附錄。 

定義要校準的 AB 測座位置 
為校準測座，對於總共九個球體測量，您需要以至少三個 A 角度位置以及至少三個 B 角度位置的模式來校

準測座位置。測座校準區域使您能夠指定校準 A 和 B 軸的角度。透過起始、終止和增量方塊，可為測座的

映像指定起始和終止角度，並為 A、B 軸上的映像指定增量。 

例如，假定在這些適當的方塊中輸入以下值： 

A 角 
起始： -90 
終止： 90 
增量: 90 
B 角 
起始： -180 
終止： 180 
增量: 180 

PC-DMIS 校準 A-90B-180、A-90B0、A-90B180、A0B-180、A0B0、A0B180、A90B-180、A90B0 和 
A90B180 的位置。 

備注：應根據所使用的測座設備類型、機械可用性和制造商或供應商推薦選取實際的起始和終止角度。在

某些情況下，PC-DMIS 將基於控制器規格自動確定起始和終止角度（盡管在這些情況下，PC-DMIS 將僅

映像 359.9 度 B 軸輥）。 

盡管校準測座設備需要最少九個位置，可選取使用九個以上的位置。若使用九個以上的位置，PC-DMIS 將
使得校準結果稍微更準確。 
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當校準測座時，亦可建立測座錯誤映像，以校正校準位置之間測座中的角度錯誤。有關資訊，請參閱 PC-
DMIS 核心文件的「使用測座設備」附錄中的「計算錯誤映像」。 

若使用 SP600 測頭，請確保閱讀 PC-DMIS 核心文件中「使用測座設備」附錄中的「測座校準」主題中的

警戒子主題。 

使用測座錯誤映像 
透過以下控件，可建立、取代、檢視和刪除測座錯誤映像。 

控件 描述 
新建補償檔 透過此選項按鈕，可在按一下測量按鈕時建立新的測座誤差圖。 
更新補償檔 當按一下測量按鈕時，此選項按鈕以新建的測座誤差圖取代最近的已有測座誤差圖。 
檢視/刪除補償檔 此按鈕顯示檢視/刪除測座映像對話方塊。此對話方塊列出系統上所有的測座誤差圖；

對於各映像，其還顯示測頭擴充長度，列出 AB 角度數和角度增量值。 

祇需選取某一測座誤差圖，並按一下刪除以從系統刪除測座誤差圖。 
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桿校驗 

 

若要使用桿測尖來採集棱邊測點，請選取桿校驗核取方塊。透過此核取方塊，可校驗測頭桿。選取此選項

後，可操縱桿測點數方塊和桿偏移方塊。 

重要：請注意，若要使用桿測頭，採集棱邊測點時僅需進行一次桿部校準。 
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桿測點數 

 

桿測點數方塊定義了用於測量桿的測點數。 
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桿偏移 

桿偏移 

 

桿偏移方塊確定從桿測尖的距離（或長度），PC-DMIS 將採集下一組校準測點。 
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參數設定區域 

 

透過參數設定區域，可建立、儲存測頭校準參數，並使用所儲存的參數設定。這些資訊作為測頭檔案的部

分而儲存，並包括點數、前測點 / 回退、移動速度、觸測速度、系統模式、校準模式設定和校驗工具名稱

和位置的設定。 

若要建立自己命名的參數設定： 

1. 請允許 PC-DMIS 自動將測頭檔案至少更新到 3.5 版格式。 
2. 存取測頭公用程式對話方塊。 
3. 按一下測量按鈕。螢幕上會出現測量測頭對話方塊。 
4. 在測量測頭對話方塊上修改任何參數。 
5. 從參數設定區域，在名稱方塊鍵入新參數設定的名稱，並按一下儲存。PC-DMIS 將顯示一條訊

息，告知已建立新的參數設定。透過選定參數集並按一下刪除，可輕鬆刪除儲存的參數集。 
6. 若需立即校準測頭測尖，請按一下測量按鈕。若需稍后校準，則按一下取消。 
7. 在測頭公用程式對話方塊上，按一下確定。透過在此對話方塊上按一下取消，可刪除對此測頭檔案

所作的任何變更；此包括所建立的任何參數設定。 

一旦建立新的參數設定，您可將其用於 AUTOCALIBRATE/PROBE 命令中（請參閱「自動校準測頭」）。 

備注：若已建立參數設定，則這些設定對於使用中的測頭是特定的。 
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工具固定在旋轉臺上 

 

若測頭校驗工具固定在旋轉臺上，則選取工具固定在旋轉臺上核取方塊。若機器上無旋轉臺，則此核取方

塊將停用。 
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啟動校驗時重設測尖爲理論值 

 

若標記此核取方塊，在校準啟動時，所校準的測尖將自動重設爲其原始理論值。這其實與校準前手動點按

測頭公用程式對話方塊中的重設測尖按鈕的作用相同。 

但是，此功能並不適用於所有類型的操作和/或所有類型的硬體。例如，它並不影響「校驗檢查」操作，因

爲這只是校準測試而已，並不實際變更任何校準資料。在映射模式下使用無極臂測座裝置時，此功能亦不

適用。 

其主要用途在於，當在索引（非映射）模式下使用固定測頭、可標度測座或無極臂測座時，與「校準測

尖」操作結合使用。 
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未明確選定測尖時所要使用的測尖 

 

若在開始校準前，您未在 測頭公用程式對話方塊中的 活動測尖清單明確選擇任何活動測尖，此區域可確定 
PC-DMIS 應採取的行動。注意，若在測頭公用程式對話方塊中進行了明確選擇，則僅適用選定測尖。 

• 若選取了全部選項，PC-DMIS 將使用目前測頭檔案中的所有現有測尖角度。 
• 若選取了程式中使用選項，PC-DMIS 僅對目前測頭檔案使用目前工件程式中使用的測尖角度。注

意如下限制： 
• 若在啟用了自動調整測頭座選項的工件程式中使用此選項，可能無法獲取所需的結果，這

是由於實際工件調整，引致校準時程式中使用的測尖在後續發生變更。 
• 此選項僅考慮目前開啟的工件程式。不會考慮副程式等外部檔案參照。 

• 若選取了中止執行選項，PC-DMIS 將中止執行或測量，將未選取測尖角度的情況視為錯誤情況。 

此選項並不適用於所有操作類型和/或所有硬體類型。其主要用途在於，當在索引（非映射）模式下使用固

定測頭、可標度測座或無極臂測座時，與「校準測尖」或「校驗檢查」操作結合使用。 
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測量 

 

透過測量按鈕，可執行在操作類型區域中選取的操作。 
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SP600 校準資訊 

以下爲針對 3.25 版或更高版本，對 SP600 測頭的校準程序所作的一些變更。 
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SP600 較低陣列備注： 

較低陣列程序現使用由 Brown and Sharpe Engineering 開發的 AP_COMP 方法。在 PC-DMIS 設定編輯器

中 ANALOG_PROBING 標題下已建立三個新的設定，且已可用。這些設定為： 

SP6MTXMaxForce=0.54 

SP6MTXUpperForce=0.3 

SP6MTXLowerForce=0.18 

這些設定的賦值係由 Brown and Sharpe Engineering 目前在較低陣列程序期間推薦的值。當第一次運行較

低陣列程序時，將建立這些項目（若其尚不存在）。 

在 Brown and Sharpe Engineering 將來發布新的推薦值之前，不應變更這些值。不管當前工件程式中可能

或可能不存在的 OPTIONPROBE 命令，較低陣列程序將使用這些設定值。 

有關 PC-DMIS 設定編輯器的資訊，請參閱「修改登錄項目」文件。 

有關較低陣列程序的更多資訊，請連結到 Wilcox 公司網站上的 SP600 低層陣列文檔，網址如下： 

http://www.wilcoxassoc.com/downloads/dl_instructionalfiles.php 

http://www.wilcoxassoc.com/downloads/dl_instructionalfiles.php
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SP600 上層陣列（常用校準）備注： 

當使用模擬類型測頭時，以下備注適用于上層陣列校準。 

模擬測頭類型使用 OPTIONPROBE 命令 
當參數設定對話方塊中的可選測頭標籤中的任何值發生變更時，OPTIONPROBE 命令就會插入到該工件程

式。有關參數設定對話方塊的更多資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件的「設定喜好設定」一章的「參數設

定：可選測頭標籤」主題。 

若工件程式中 PC-DMIS 在碰到測頭 LOADPROBE 命令之前，先碰到 OPTIONPROBE 命令，則校準將使用 
OPTIONPROBE 命令中的值。若 OPTIONPROBE 命令不在 LOADPROBE 命令之前出現，則 PC-DMIS 將使

用儲存在 PC-DMIS 設定編輯器中的預設值。 

對於 3.25 版本，應包括 OPTIONPROBE 命令，以確保校準程序使用正確的值。即便對於特定機器，要

使用的參數為常用的預設值，仍應指定 OPTIONPROBE 命令中的這些值，因為 3.25 版本在無適當的 
OPTIONPROBE 命令的情況下，不會自動使用機器特定的預設值。 

對於 3.5 以上的版本，不必包括 OPTIONPROBE 命令中的預設機器值，因為若 PC-DMIS 找不到 
OPTIONPROBE 命令，其將自動使用機器特定的預設值。預設參數儲存在 PC-DMIS 設定編輯器中的 
ANALOG_PROBING 部分。 

重要：使用 OPTIONPROBE 命令可能會限制工件程式的便攜性。由於 PC-DMIS 使用 OPTIONPROBE 命令

中機器特定的資料，因此若在一臺使用不同 CMM 的電腦上運行工件程式，則可能會得到不準確的結果。

除非您真正需要使用 OPTIONPROBE 命令（即測量一個真正軟的工件），通常不應在此版本中使用 
OPTIONPROBE 命令。PC-DMIS 會自動從 PC-DMIS 設定編輯器中獲得預設機器值。 

變更預設校準演算法 
SP600 的預設 3D 校準算法已變更爲 Trax。您可在選項標題下找到控制此演算法的登錄檔設定以及 
UseTraxWithSP600 項目。 

預設情況下，PC-DMIS 現將此項目設定為 1，意味著 Trax 為預設演算法。當然亦可嘗試最適合具體情形

的算法。 

若將 Trax 校準用於 SP600，則從校準產生的有效測尖大小將不同於設計值。 

在 Wetzlar 機器上，若將 Trax 校準用於非 SP600 模擬測頭，則將使用測尖大小的設計值，因為測尖

大小偏差經過不同的處理。 

若使用非 Trax 校準，則使用測尖大小的設計值。 

有關 PC-DMIS 設定編輯器的資訊，請參閱「修改登錄項目」文件。 
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採集額外的樣例測點 

設定編輯器中不再存在 UseAnalogSampling 項目。相反，您可將以下登錄項目用於樣例測點。 

• UseAnalogSamplingLatitudeStart 
• UseAnalogSamplingNumHits 
• UseAnalogSamplingNumLevels 

對於所有這些項目，預設值為無 (-1)。有關這些項目的資訊，請參閱「修改登錄項目」文件。 
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盤式測尖校準備注和步驟 

當使用校準球體在模擬測頭上執行盤式測尖的離散測點校準時，您需要在測量測頭對話方塊中的測點數方

塊中指定五個測點，在層數方塊中指定兩層。這些設定不套用於使用基於 Renishaw 掃描的校準的測頭。 

請確保在定義測頭時，模擬盤式測尖而非球式測尖。按一下測量測頭對話方塊上的測量按鈕後，PC-DMIS 
會自動識別您的模擬測頭為盤式測尖，並繼續此步驟： 

• 若已移動球體，或若選取 Man + DCC 模式，則 PC-DMIS 將提示您以盤式測尖底部的中心在校準

球體的頂端（北極）手動採集一個測點。若測頭配置具有一個額外的球式測尖附接到盤式測尖底

部，則請確保以該球式測尖採集該測點。 
• 若未移動球體，且選取不使用 Man + DCC 模式，則 PC-DMIS 將以 DCC 模式在校準工具頂端採

集測點。 

PC-DMIS 隨后透過在 DCC 模式下進行以下操作而完成： 

• PC-DMIS 將基於 PC-DMIS 設定編輯器中測頭校準部分的 
ProbeQualAnalogDiskUsePlaneOnBottom 登錄項目值來執行以下操作之一： 

• 若此項目設定為 1，則 PC-DMIS 將使用盤式測尖底部上的圓形模式在球體頂端採集四個

測點，并根據其計算平面。測量平面有助於確保用於校準面的測點正確定向，以反映碟片

的實際平面。對於使用離散測點的傳統校準方法，此為預設值。 
• 若此項目設為 0，則 PC-DMIS 將不嘗試測量盤式面底部的平面。相反其使用盤的設計方

向。對於基於 Renishaw 掃描的校準，此為預設值。 
• 在球體頂端採集測點之后，將在兩層上採集六個測點，以獲得球體中心點的接近位置。 
• 其使用此中心點以及平面測量或設計方向的向量以正確定位後續測量。 
• 對於離散測點校準，將採集五個測點：前四個圍繞球體赤道，呈圓形模式，而第五個位於球體頂端

（極）。 
• 對於基於掃描的校準，將在兩個不同層處採集一系列掃描點，一層略低於赤道，而另一層略高於赤

道。將以順時針和逆時針方向掃描每層。將使用兩個不同的掃描力偏移來掃描各層的各方向。此將

總共形成八個掃描點。 

在測頭校準部分 PC-DMIS 設定編輯器中，PC-DMIS 還提供兩個其他登錄項目；校準期間，您可使用這些

項目來影響盤式測尖底部的測點的位置。這些項目為： 

• ProbeQualAnalogDiskBottomHitsDistanceFromEdge 
• ProbeQualAnalogDiskPlaneStartAngle 

有關這些項目的更多資訊，請參閱修改登錄項目文件。 
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SP600 校準步驟 

以下步驟說明如何校準 SP600 測頭的較低層和上層陣列。 

為在以下流程中獲得最佳準確性，請使用高品質球形校準工具，並在兩個校準流程中保持校準工具清潔。 
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執行低層陣列校準 

低層陣列包含探測設備的 3D 或中心位置。在以下時間，應再次進行 SP600 低層陣列校準： 

• 每當移除測頭頭部時 
• 每當重新安裝測頭頭部時 
• 每當附接新的 SP600 測頭時 
• 每當 SP600 受損時 
• 基於特定需求，周期間隔期間 

前提： 
在執行以下校準程序前，請確保符合下列前提： 

• 必須在線上模式下運行 PC-DMIS。 
• 必須使用具有低位陣列的 CMM 運行 PC-DMIS。 
• 若使用 Brown and Sharpe / DEA 製造的 Leitz 協定控制器，其必須設定爲使用低位陣列。即控制

器設定中必須爲 PRBCONF=0。 
• 必須有使用低位陣列的模擬測頭。其中包括 SP600、SP80、LSP-X1、LSP-X3,、LSP-X5 等等。 
• 應使用在校準程序中儘可能不偏轉的硬探針。例如，SP600 通常使用 x100 的陶瓷探針。 

校準程序： 
1. 存取測頭公用程式對話方塊（插入|硬體定義|測頭）。 
2. 請確保活動測尖清單中存在您所需的角度。 
3. 從活動測尖清單選取用作參考位置的角度。大多數情況下，此應為用於 Z- 方向的角度。除非為水

平臂，否則此角度通常為 T1A0B0 測尖。 
4. 按一下測量按鈕。螢幕上會出現測量測頭對話方塊。 
5. 從操作類型區域選取 SP600 較低陣列選項按鈕。僅當工作於線上模式且在測頭公用程式對話方塊

中已設定 SP600 測頭的情況下，此選項才出現。 
6. 視需要變更前測點/回退方塊、移動速度方塊或觸測速度方塊中的值。 
7. 從可用工具清單清單中選取適當的工具。 
8. 按一下測量按鈕。PC-DMIS 將顯示一條警告訊息，指示若繼續，則您將變更控制器自身上的較低

層陣列的機器特定參數。按一下是，繼續校準。 
9. PC-DMIS 將顯示另一條訊息，詢問是否已移動校準工具。按一下是或否。 
10. 接著 PC-DMIS 將顯示一條訊息，詢問是否採集一個垂直於校準工具的測點。若您正自 Z- 位置操

作，則請在工具頂端採集該測點。採集這一測點之后，PC-DMIS 接收此測點，並完成確定校準工

具的中心位置。其透過採集以下測點數來完成此操作： 

• 圍繞球體採集 3 個測點。 
• 圍繞球體採集 25 個其他測點。 

11. 一旦 PC-DMIS 找到工具的中心位置，則開始實際的低層陣列校準。PC-DMIS 將自動在校準球體

的 X+、X-、Y+、Y- 和 Z+ 極上採集 20 個測點（其中 10 個測點位於一個方向上，10 個測點位於

另一方向上，形成一個交叉模式），總共 100 個測點。完成此操作通常需要五到十分鐘。 
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12. 然後 PC-DMIS 將顯示九個數字和一條訊息，詢問您這些數字是否正確。這些就是低位陣列值。若

以測頭位於 Z- 方向上開始校準，則 ZZ 值（第三行和第三欄中的值）應在約 14 和 16 之間。所有

其他值應小於或大約爲 1。 
13. 若這些值正確，則按一下確定。PC-DMIS 將給機器發送一條緊急終止命令，並隨后以更新的值覆

蓋控制器上較低層陣列值。PC-DMIS 將顯示另一訊息方塊，詢問是否啟動機器。 
14. 按操縱盒上的機器啟動按鈕。 
15. 按一下訊息方塊上的確定。 

PC-DMIS 再次顯示測頭公用程式對話方塊。請注意，活動測尖清單中的參考測尖未經校準。較低層校準不

會校準實際測尖角度。當執行上層陣列校準程序時，將校準測尖角度。 

重要提示：若不具備良好的低層陣列，則在某些掃描常式中將出現問題，且機器可能不能完成某些掃描

點。另外，您將遇到準確性問題。 
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執行上層陣列校準 

在完成校準低層陣列之后，可執行常規校準。此上層校準將校準實際測頭測尖。其還將另一數值陣列發送

到控制器，該控制器基於當前測頭配置和方向對低層陣列進行較小的校正。 

為達成更高的準確性，PC-DMIS 應採集測頭測點，圍繞校準球體的赤道測量完整的掃描。若球體上覆蓋角

度良好，則您將獲得較佳的結果。從 PC-DMIS 設定編輯器的 [ProbeCal] 部分中的這些設定，可控制圍

繞球體赤道掃描的起始和終止角度。 

FullSphereAngleCheck=25.0 

ProbeQualToolDiameterCutoff=18.0 

ProbeQualLargeToolStartAngle1=50.0 

ProbeQualLargeToolEndAngle1=310.0 

ProbeQualSmallToolStartAngle1=70.0 

ProbeQualSmallToolEndAngle1=290.0 

有關修改登錄項目的資訊，請參考「修改登錄項目」附錄。 

校準程序 
請遵循以下程序以進行上層陣列校準： 

1. 存取測頭公用程式對話方塊（插入 | 硬體定義 | 測頭）。 
2. 按一下測量按鈕。 
3. 從操作類型區域選取校準測尖。 
4. 從校準模式區域選取使用者定義。由於預設方法僅在直徑周圍採集測點，并在校準球體頂端採集一

個測點，因此此方法不能提供非常良好的測頭中心 3D 關系。但是，若需使用預設方法進行校準，

請確保閱讀以下「SP600 預設 (2D) 校準模式備注」主題。 
5. 在層數方塊中鍵入 3。您可輸入更多的層，祗要不超過您將採集的測點數。但最小層數應為三。 
6. 在起始角度方塊中鍵入 0。 
7. 在終止角度方塊中鍵入 90。 
8. 在測點數方塊中鍵入 25。可使 PC-DMIS 採集少至 12 個測點，但通常推薦採集 25 個測點。 
9. 準備好開始之后，按一下測量按鈕。 
10. 若已在 PC-DMIS 設定編輯器中開啟模擬探測測點選項，則 PC-DMIS 將自動在校準球體周圍採集 

5 個測點，以更佳定義校準工具的中心。 
11. PC-DMIS 隨后校準 AB 角度位置，並自動將上層陣列數寫到控制器。若正確遵循下層陣列校準程

序，則將自動校正這些數。 

PC-DMIS 隨后顯示測頭公用程式對話方塊。現將校準活動測尖，並已可使用經新校準的 SP600 測頭對工

件進行編程。 
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SP600 預設 (2D) 校準模式備注 
若確定從校準模式區域選取預設，則 PC-DMIS 將在測點數方塊中插入五個測點。當開始校準程序時，PC-
DMIS 將在垂直於測頭位置的軸上採集這些測點。 

注意：請注意，在預設校準模式中，校準具有 A90 角度的測尖將引起測頭與校準球體桿碰撞（在球體中，

桿係出自底部，桿向量為 0, 0, 1）。此現象之所以發生，因為測頭試圖在球體的 Z- 位置處採集測點。要解

決此問題，請使用傾斜的桿，不校準具有 A90 角度的測尖，或選取使用使用者定義校準模式。 
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對離散測量與掃描測量使用獨立偏差 

備註：還可使用「操作類型區域」主題中討論的更新更簡單的校準 ScanRDV方法。 

在校準接觸式模擬掃描測頭時，測量的測尖大小可能與標稱測尖大小不同，具體要取決於測量機的類型以

及所選校準方法的類型。在某些類型的測量機上，可能會計算此偏差並作爲獨立於標稱大小的徑向偏差傳

送給測量機控制器。在這些測量機上，此偏差對校準資料的採集方法十分敏感，尤其是就是使用離散測點

還是掃描而言。有時這可能在校準後測量時引致明顯的尺寸差異，這要視乎給定的特徵是否是採用離散測

點或掃描來測量。 

要解決該差異，某些測量機控制器（即目前使用 Leitz 介面的測量機）已進行了增強，以支援使用離散測點

測量 (PRBRDV) 和掃描測量 (SCNRDV) 的獨立偏差。您可在 PC-DMIS 中使用如下程序，在完成常規校準

後更新 SCNRDV。 

程序概覽：要執行此操作，掃描一個已知尺寸的校準檢具。通常您要圍繞校準球大圓或環規內部掃描一個

或多個圓。從這些掃描構造一個圓特徵，然後使用「活動測尖清單」命令更新測尖的校準資料。 

校準程序： 
1. 執行傳統的測尖校準。此操作將計算常見參數，如測尖偏移和偏轉係數，並將 PRBRDV 與 

SCANRDV 設爲得出的偏差。您可使用預備的獨立校準工件程式，或在步驟 2 中使用的同一個工

件程式的前面部分，或是交互地在某個位置（透過存取測頭公用程式對話方塊並使用測量按鈕）執

行測尖校準。請參閱「校準測尖」。 
2. 藉助以下項目建立一個工件程式： 

• 測量已知尺寸校準檢具的一次或多次掃描。通常是基本的圓掃描，測量校準球的大院或環

規的內部。不必在 PC-DMIS 中將檢具定義爲校準工具。請參閱「執行圓基本掃描」。 
• 引用所需掃描的最佳擬合重新補償 (BF Recomp) 的構造圓特徵。請參閱 PC-DMIS 核心文

件中的「構造圓特徵」主題。SCNRDV 計算目前不志願其他構造圓類型或非圓特徵。 

重要：構造特徵的理論大小必須與校準檢具的大小相符。此外，亦必須在構造圓的輸入參數

中指定測量檢具的理論直徑。構造圓的理論大小和測量大小的差異將成爲建立 SCNRDV 值的

基礎。 

• 引用此構造圓的「校準活動測尖」命令。請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「自動校準單測

尖」。當以此類圓作爲輸入特徵使用此命令時，校準單測尖命令不要求引用校準球。 
4. 執行上一步中所述的工件程式。此操作將根據構造圓的理論大小與測量大小的差異更新 

SCNRDV，同時測尖偏移和 PRBRDV 保持不變。 

重要：在執行掃描進行校準時，工件程式中必須存在最佳擬合重新補償圓和步驟 2 中描述的

「校準單測尖」命令，這是因爲二者影響掃描在測量機上的執行方式。 
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校準程式樣本的一部份 
SCN_FORCAL =BASICSCAN/CIRCLE,NUMBER OF HITS=54,SHOW HITS=NO,SHOWALLPARAMS=NO 

ENDSCAN 

CIR_PRECAL=FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR,YES 

THEO/<0,0,5>,<1,0,0>,50 

ACTL/<-0.0007,-0.0007,-0.0001>,<0,0,1>,49.9967 

CONSTR/CIRCLE,BFRE,SCN_FORCAL,, 

OUTLIER_REMOVAL/OFF,3 

FILTER/OFF,UPR=0 

CALIBRATE ACTIVE TIP WITH FEAT_ID=CIR_PRECAL 

在上例中，在 50 mm 環規內部執行了一次圓掃描，由此建立了構造圓特徵，然後使用了校準活動測尖命令

來更新此活動測尖的 SCNRDV 值。若要執行的特定掃描適合，構造圓可以採用多次掃描作爲輸入。例如，

在某些情況下，透過順時針掃描和逆時針掃描，可獲得更理想的平均值。 

手動編輯 SCNRDV 
您可以監視 SCNRDV，亦可在測頭公用程式對話方塊中選擇所需的測尖，並按一下編輯按鈕，來手動編輯 
SCNRDV。螢幕上將顯示「編輯測頭資料」對話方塊，其中 PrbRdv 方塊包含有以逗點分隔的 PRBRDV 
和 SCNRDV 的值，比如： 

 

Renishaw SP25 掃描測頭 
以上程序主要針對最初採用離散測點校準的傳統模擬掃描測頭。由於是採用離散測點校準測頭，後續使用

離散測點的測量一般是合適的，但有時可能需要做進一步調整，方可使 SCNRDV 更適合掃描類型的測量。 

對於 Renishaw SP25 掃描測頭而言，情況於此相反，因爲初始（完整）校準是採用一系列掃描執行的。有

時這樣的校準結果就是，儘管掃描測量是可以，但在使用離散測點測量時可能存在大小差異。 

爲解決此問題，對 SP25 的「部分」校準程序做了改動。部分校準採用離散測點，更新測尖偏移和大小，

但不變更完整掃描類校準所產生的偏轉係數。透過這種改動，現在在更新大小結果時，部分校準程序將更

新 PRBRDV，但不修改 SCNRDV 值。 
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若執行完整校準後進行部分校準，所得到的 PRBRDV 將來自於離散測點的部分校準，而 SCNRDV 仍將來

自於完整掃描校準。 

儘管 SP25 的初始掃描校準使得其使用需求降低，但如果需要，這種新的 SCNRDV 程序可以對 SP25 使
用，就如同對其他任何模擬掃描測頭使用一樣。 
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使用不同測頭選項 

假定已載入測頭，且已校準要使用的測尖。 

線上使用測頭 
若要使用觸測式測頭在線上模式中測量一個點： 

1. 將測頭降低至要取點的表面。 
2. 令測頭觸測表面，觸發測頭。 
3. 按 END 鍵完成測量過程。 

PC-DMIS 設計用於確定特徵類型。測頭部場由測頭半徑決定。補償方向由機器方向確定。 

例如，在測量圓時，測頭位於向外移動的圓內部。若要測量螺栓，測頭將沿朝工件向內移動的圓的外部開

始。 

測量點時，靠近的方向應與表面正交（垂直），這一點相當重要。但測量其他特徵時無需執行此操作，它

可以改進確定特徵類型時的準確度。 

若要使用固定測頭測量點，您必須指定要測量的特徵類型以及測頭補償方向。請參考可攜式 PC-DMIS 文檔

中的「使用硬測頭」。 

離線模式下使用測頭 
當離線模式下使用 PC-DMIS 時，可存取所有測頭選項。但不能執行實際測量。可以鍵入測頭資料，或使用

預設設定。例如，並不能實際測量某個合格的工具來校驗測頭；必須鍵入測頭標稱值。 

若要在離線模式下採集測點： 

1. 確保 PC-DMIS 處於程式模式。透過選取圖形模式工具列上的程式模式圖示，可完成此操作。（請

參閱 PC-DMIS 核心文件的「使用工具列」一章中的「圖形模式工具列」。） 
2. 將滑鼠遊標移至要採集測點的熒幕位置。 
3. 按一下滑鼠右鍵，將測尖移至要進行測點的工件區域。此測頭將繪製於熒幕上，且已設定測頭深

度。 
4. 按一下滑鼠左鍵，並在工件上註冊測點。若已選取線框模式，則將在最近的線上採集測點。若處於

表面模式下，則在選取的表面上採集測點。 
5. 按 END 鍵完成測量過程。 
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使用測頭工具箱 

• 使用測頭工具箱：導覽 
• 處理測尖位置 
• 處理測量策略 
• 檢視測點目標 
• 提供和使用特徵定位器說明 
• 使用「接觸路徑」屬性工作 
• 使用接觸樣例测点屬性工作 
• 使用接觸自動移動屬性工作 
• 使用「接觸尋找圓孔」屬性工作 
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使用測頭工具箱：導言  

檢視 | 其他視窗 | 測頭工具箱功能表選項顯示測頭工具箱： 

 
用於接觸式測頭的測頭工具箱 

在 PC-DMIS CMM 中，使用此工具箱可執行接觸測頭特定的各種測頭相關的操作。若要自我檢視測頭工具

箱，則該工具箱僅包含兩個標籤。檢視嵌入在自動特徵對話方塊中的工具箱時，會另外顯示幾個標籤： 

     
嵌入「自動特徵」對話方塊的測頭工具箱 

自動特徵對話方塊中測頭相關標籤以及標準接觸式測頭的操作包括： 

• 定位測頭標籤 - 使用此標籤可在已設定的現有測頭與測頭測尖之間切換，檢視目前測頭位置，

存取測頭讀數視窗，以及從測點緩衝區中移除探測的測點。 

• 測量策略標籤 - 使用此標籤可載入此類自動特徵的不同策略，變更特徵的執行方式。 

• 測點目標標籤 - 使用此標籤可檢視測量此特徵以及每個測點的 XYZ 值所使用的測點。 

• 特徵定位器標籤 – 使用此標籤可定義並檢視特徵位置說明。 

• 接觸路徑屬性標籤 - 使用此標籤可修改影響探測路徑的屬性，例如測點數、深度、每層的測點

等。 

• 接觸範例測點屬性標籤 - 使用此標籤可修改範例測點屬性。 

• 接觸自動移動屬性標籤 - 使用此標籤可修改自動移動（或迴避移動）的屬性。 

• 接觸尋找孔屬性標籤 - 使用此標籤可修改尋找孔的屬性。 
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處理測尖位置 

 
定位測頭標籤 

定位測頭標籤可讓您在已設定的現有測頭和測尖之間切換，檢視目前測頭位置，存取測頭讀數視窗，以及

從測點緩衝區中移除探測的測點。 
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變更當前測頭 

要使用測頭工具箱變更工件程式的當前測頭， 

1. 存取測頭位置標籤。 
2. 選取測頭清單。 

 

 
3. 選取一個新測頭。 

PC-DMIS 將已選取測頭的 LOADPROBE 命令插入工件程式。 
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變更當前測尖 

要使用測頭工具箱變更工件程式的目前測頭測尖，請執行以下操作： 

1. 存取測頭位置標籤。 
2. 選取測尖清單。 

 

 
3. 選取一個新測頭。 

PC-DMIS 將選取測頭的 LOADPROBE 命令插入工件程式。 
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檢視測點緩衝器內的最近測點 

檢視最後一個測點 
在測頭位置標籤，PC-DMIS 顯示儲存於測點緩衝區內的最近測點或測頭目前位置。在 PC-DMIS CMM 
中，這些為唯讀值。 

 
最新測點資訊 

一旦按下鍵盤上的 END 鍵或按操縱盒上的「完成」按鈕，將接受目前正在探測的特徵。 

將活動測頭移至指定位置 
您亦可變更 XYZ 和 IJK 值，以顯示測點在圖形顯示市場中的位置，並將測頭移至此位置。您可在相應方塊

中鍵入所需的值，亦可按一下向上和向下的小箭頭，來增減軸向的值。PC-DMIS 在螢幕上將活動測頭移至

此位置。 
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採集並刪除測點 

「採集測點」圖示 若要在目前測頭位置採集測點，按一下採集測點圖示。PC-DMIS 向測點緩衝區

中添加測點。僅使用已定義的硬測頭，此圖示方變爲啟用狀態。 
  

「清除測點」圖示 若要透過測頭工具箱刪除測點緩衝區中的測點，應按一下清除測點圖示。若測

頭讀數視窗開啟，則應注意從視窗測點部分刪除的測點。 
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存取測頭讀數視窗 

測頭讀數圖示 若要透過測頭工具箱存取「測頭讀數」視窗，請按一下測頭讀數圖示。有關

「測頭讀數」視窗的資訊，請參閱核心文件中的「使用測頭讀數視窗」。 
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將測頭放入讀數和測點模式 

由於「讀數模式」和「測點模式」必須彼此獨立作業，因此某些介面需要在讀數和測點模式之間切換。這

是因爲這些介面的操作或處於接受狀態（測點模式 - 等待測點信號）或處於傳送狀態（讀數模式 - 將測頭位

置資料傳送至「測頭讀數」視窗）。LK-RS232 介面是這種類型介面的範例。 

圖示 說明 

 

讀數模式 若采用 LK 介面，可使用讀數模式圖示將測頭置於讀數模式。 

 

測點模式 若采用  LK 介面，可使用測點模式圖示將測頭置於測點模式。 
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處理測量策略 

對特定自動特徵使用測量策略可選取預先定義的配置，變更 PC-DMIS 測量這些特徵的方式。下表列出了可

用的測量策略。 

自動特徵 測量策略 
圓 • 自適應圓掃描 

圓錐  • 自適應圓錐同心圓掃描 
• 自適應圓錐線掃描 

圓柱  • 自適應圓柱線掃描 
• 自適應圓柱同心圓掃描 
• 自適應圓柱螺旋掃描 
• 圓柱置中螺紋掃描 

線 • 自適應線性掃描 

平面  • 自適應平面圓掃描 
• 自適應平面線掃描 

  

預設 PC-DMIS 測量策略是預設觸點策略。該策略適用於支援測量策略的所有自動特徵。 

備註：為獲得所有測量策略的最佳結果，應在 PC-DMIS 設定編輯器中啟用 VHSS。 

使用測量策略 
1. 存取自動特徵對話方塊。有關說明，請參閱插入自動特徵。 
2. 為要使用的測量策略選取自動特徵。 
3. 按一下 >> 按鈕。螢幕上將出現測量屬性、進階測量選項以及帶其他標籤的測頭工具箱。例如： 
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「自動特徵」對話方塊範例 

4. 從測頭工具箱中選取測量策略標籤（ ）： 

 
測頭工具箱 - 測量策略標籤 
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5. 按一下向下箭號圖示，然後選取要使用的測量策略。例如： 

 
自適應平面圓掃描的測頭工具箱標籤範例 

測頭工具箱標籤會作出變更，僅顯示適用於特定測量策略的標籤。這些標籤包括：定位測頭、接觸

路徑屬性、接觸範例測點屬性以及接觸自動移動屬性， 

6. 使用所有已知策略資訊完成自動特徵對話方塊和測量策略標籤上的屬性。有關自動特徵對話方塊的

說明，請參閱插入自動特徵。有關測量策略標籤的說明，請參閱可用的測量策略屬性。 
7. 按一下測試測試掃描。 

• 對於預設 PC-DMIS 測量策略，掃描會根據自動特徵對話方塊中指定的 設定進行移動。 
• 對於圓柱置中螺紋掃描策略，掃描會根據測量策略標籤上指定的 設定進行移動。 
• 對於自適應掃描測量策略，掃描會根據進階標籤上指定的 設定採用特徵位置及其他特徵的

的自動特徵屬性進行移動。 

8. 按一下建立。 

• 若選取了特徵屬性區域中立即測量 切換圖示（ ），掃描會根據進階標籤上指定的 設定採

用特徵位置及其他特徵的的自動特徵屬性進行移動。 
• 一旦建立自動特徵，PC-DMIS 將把策略恢復為下一特徵的預設策略。 
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關於自適應掃描 

並非每個存取掃描硬體的使用者都是專家，同時瞭解如何設定影響精度和吞吐量的各種控制參數，例如掃

描速度、點密度、偏移量等。有了自適應掃描，使用者無需是專家，因為自適應掃描會消除猜測的設定，

例如掃描參數。自適應掃描系統擁有專家知識，可根據已知輸入（例如公差、特徵類型和大小、探針長度

和表面光潔度）計算這些參數。您祗需提供已知資訊，自適應掃描演算法就會執行選取其他設定的工作。 

自適應掃描係「控制器感知」。這就是說，如果控制器上擁有某項能提高掃描精度和吞吐量的功能，該軟

體會自動根據需要利用這些功能。 

有關自適應掃描特徵的測量策略，請參閱測頭工具箱中的測量策略標籤瞭解以下自動特徵：圓、圓錐、圓

柱、線以及平面。有關測量策略的完整資訊，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓掃描策略 

圓自動特徵類型的自適應掃描測量策略可在定義的平面上執行單圓掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓錐同心圓掃描策略 

圓錐自動特徵類型的自適應掃描測量策略可沿錐軸在不同高度執行許多同心圓測量。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓錐線掃描策略 

圓錐自動特徵類型的自適應掃描測量策略可在指定的圓錐上執行許多行掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓柱線掃描策略 

圓柱自動特徵類型的自適應掃描測量策略可沿平行於其軸的圓柱掃描多行。 

圓柱可以是螺紋曲面，也可以是平滑曲面。 

備註：使用此策略時，測頭測尖的直徑必須大於螺紋間凹處的尺寸，以防止測頭晃動。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓柱同心圓掃描策略 

圓柱自動特徵類型的自適應掃描測量策略可沿圓柱軸在不同高度執行許多同心圓測量。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應圓柱螺旋掃描策略 

圓柱自動特徵類型的自適應掃描測量策略執行螺旋掃描測量模式。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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圓柱置中螺紋掃描策略 

透過在螺紋內維持測頭的置中位置，圓柱自動特徵類型的測量策略可執行螺紋掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 

備註：使用此策略時，測頭測尖的直徑必須大於螺紋間凹處的尺寸，以防止測頭晃動。 
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自適應線性掃描策略 

線自動特徵類型的自適應掃描測量策略可沿指定行執行單線掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應平面圓掃描策略 

平面自動特徵類型的自適應掃描測量策略可在定義的平面上執行單圓掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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自適應平面線掃描策略 

平面自動特徵類型的自適應掃描測量策略可在定義的平面上執行單線掃描。 

要執行單一掃描，請參閱使用測量策略。 
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可用的測量策略屬性 

本主題介紹在測量策略標籤上選取策略時出現的對話方塊中的屬性。有關選取測量策略的更多資訊，請參

閱使用測量策略。 

自適應掃描測量策略的屬性 
選取自適應掃描策略後，使用測頭工具箱對話方塊中的自適應掃描設定標籤來提供有關特徵公差要求和曲

面類型的所有已知資訊，然後 PC-DMIS 會執行其餘操作。 

 
測頭工具箱 - 自適應掃描設定標籤範例 

透過自動特徵對話方塊的上部分可指定特徵參數，例如，直徑和中心。有關這些參數的更多資訊，請參閱

插入自動特徵。 

完成所選測量策略可用的屬性。其中很多屬性與一個或多個策略相同。自適應掃描設定標籤包括下表中的

一些屬性。 

 

屬性 描述 
尺寸核取方塊 如果測量的目的是尺寸公差，則選取此核取方塊。 

位置核取方塊 如果測量的目的是位置公差，則選取此核取方塊。 

形狀核取方塊 如果測量的目的是形狀公差，則選取此核取方塊。 

公差方塊 該值定義尺寸、位置和形狀的容許極限或變化範圍。 
曲面類型清單 選取拋光面、機械加工面、磨光面或鑄造面。 
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使用進階標籤覆寫已計算的設定和任何自動設定的參數。 

 
測頭工具箱 - 進階標籤範例 

完成所選策略可用的屬性。其中很多屬性與一個或多個策略相同。進階標籤包括下表中的屬性。 

屬性 描述 
覆寫核取方塊 該值覆寫任何自動設定的參數。標記此核取方塊可啟用點密度方塊、掃描速

度方塊、加速度方塊和偏移力方塊，以變更此測量的掃描特性。 
點密度方塊 該值定義掃描過程中每測量一個單位要讀取的讀數值。 

掃描速度方塊 該值定義掃描速度。根據設定選項對話方塊的工件/測量機標籤中的顯示絕對

速度核取方塊的狀態，這將可能為絕對速度（公釐/秒）或測量機總速度能力

的百分數。 
加速度方塊 該值可用於指定掃描過程中使用的加速度。指定值單位是 mm/sec/sec。 

偏移力方塊 該值可用於指定掃描過程中應保持的力度。此值的單位是牛頓。 

方向清單 選取順時針或逆時針。 

起始角度方塊 該值可用於指定起始角度（單位：十進制角度）。 

終止角度方塊 該值可用於指定終止角度（單位：十進制角度）。 

篩選器清單 該值表示掃描的篩選器類型。某些篩選器選項係特定策略的特定選項。 

• 無 – 不對掃描資料集套用篩選器類型。 
• 高斯 – 對掃描資料集套用高斯篩選器，使資料平順。 

波長方塊 套用線性高斯篩選器時，小於此值的振盪會更平順。這一點適用於直線和平

面。 

重要：輸入的波長值必須以公釐為單位。 
UPR 方塊 每轉波數。預設值爲 50。UPR 僅適用於圓柱和圓。若在篩選器清單中選取

無，則此項目會被隱藏。 
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預偵測圓柱核取方塊 採集觸點，在掃描前尋找圓柱。 

螺紋孔核取方塊 標記此核取方塊可開啟 B3 控制器上的篩選器，增加掃描螺紋時的精度。 

  

控制元素標籤上有以下屬性。該標籤特定於自適應圓掃描策略。 

 
測頭工具箱 - 控制元素標籤範例 

 

屬性 描述 
控制元素清單 該屬性定義是在圓柱形還是球形上進行圓掃描。 

球心方塊 在控制元素清單中選取球形時，會出現此屬性。對於此屬性，派生掃描的向量不位

於圓平面中，但垂直於球面。此掃描類型的一大作用就是進行 ISO10360-4 測試。

X、Y 和 Z 方塊為工件坐標系。 
  

圓柱置中螺紋掃描策略的屬性 
圓柱置中螺紋掃描策略中的屬性如下： 

 
測頭工具箱 - 圓柱置中螺紋掃描策略範例 
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屬性 描述 

點密度方塊 該值定義掃描過程中每測量一個單位要讀取的讀數值。 

掃描速度方塊 該值定義掃描速度。根據設定選項對話方塊的工件/測量機標籤中的顯示絕對速度核

取方塊的狀態，這將可能為絕對速度（公釐/秒）或測量機總速度能力的百分數。 

尋找最低點核

取方塊 
該值在螺紋稍有不同的點上採集兩個測點，確定開始掃描的最佳位置。所選的點位

於螺紋最深處。 

篩選區域 掃描中篩選區域篩選器資料中的屬性。 

篩選器類型清單： 

• 無 – 不對掃描資料集套用篩選器類型。 
• 高斯 – 對掃描資料集套用高斯圓柱篩選器。 
• 圓柱 – 對掃描資料集套用圓柱篩選器。 

UPR 方塊：每轉波數。預設值爲 50。UPR 僅適用於圓柱和圓。若在篩選器類型清

單中選取無，則此項目會被隱藏。 
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檢視測點目標 

 
測頭工具箱 — 測點目標標籤 

若要檢視測點緩衝區內的所有測點，應按一下測點目標標籤。PC-DMIS 將顯示緩沖區中各測點的 XYZ 和 
IJK 資料。在採集新測點或從測點緩衝區中刪除舊測點時，此唯讀清單會動態變化。 
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提供和使用特徵定位器說明 

 
測頭工具箱 — 特徵定位器標籤 

您可以使用特徵定位器標籤，爲操作者提供測量當前自動特徵的說明。若在自動特徵測量中（例如在手動

模式下作業）需要一些操作者交互時，此特徵定位器很有用。 

透過鍵入文字說明，獲取特徵螢幕擷取，或使用既有的點陣圖乃至使用預備的音訊檔案，均可提供說明。

若在執行工件程式時，操作員顯示測頭工具箱，但在特徵執行前將顯示這些說明。 

要提供特徵定位器說明： 
1. 存取自動特徵對話方塊上測頭工具箱的自動特徵對話方塊。 
2. 新增音訊說明。 

• 按一下 特徵定位器 WAV 檔案切換圖示 旁邊的選擇特徵定位器 WAV圖示 ，瀏覽

至 .wav 檔案以關聯此自動特徵。 

• 按一下特徵定位器 WAV 切換圖示 ，在程式執行期間播放音訊檔案。 

3. 新增點陣圖。您可選擇既有的點陣圖，亦可使用目前「圖形顯示」視窗的螢幕擷取。 

• 按一下 特徵定位器擷取 BMP 圖示 旁邊的選取特徵定位器 BMP 檔案圖示 ，選取預先

存在的點陣圖檔案，並瀏覽至此 .bmp 檔案以關聯此自動特徵。一旦選定，特徵定位器標

籤中將出現選定影像的縮圖顯示。 

• 要使用「圖形顯示」視窗的螢幕擷取 ，按一下特徵定位器擷取 BMP 圖示 。特徵定位器

標籤就會出現擷取 圖像的縮圖顯示。此檔案將被編入索引，並儲存在 PC-DMIS 安裝目錄

下。例如，名為 bolthole.prg 的工件程式會生成名為 bolthole0.bmp、bolthole1.bmp、
bolthole2.bmp 等的點陣圖。 

• 按一下特徵定位器 BMP 檔案切換圖示 ，在程式執行期間顯示點陣圖。 

4. 新增文字說明。在特徵定位器文字方塊中，鍵入要顯示的說明。 
5. 按一下建立或確定，儲存自動特徵對話方塊中所作的變更。 
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要使用特徵定位器說明 
1. 在執行過程中顯示測頭工具箱。若在執行時測頭工具箱未顯示，則不會顯示特徵定位器說明。要顯

示測頭工具箱，執行以下操作： 

• 開始執行工件程式。 
• 出現執行模式選項後，請按一下停止按鈕。 
• 選取視圖 | 測頭工具箱，顯示此工具箱。 
• 按一下繼續按鈕繼續執行。 

2. 檢視說明。當 PC-DMIS 開始執行特徵時，測頭工具箱的特徵定位器中將自動顯示說明。 

 
執行時提供說明的特徵定位器標籤 

• 若啟用了音訊，可根據需要按特徵定位器 WAV 檔案圖示 多次來聽取說明。 
• 此外，亦可將測頭工具箱拖出到「圖形顯示」視窗，並根據需要調整其大小。 

3. 一旦測量完關聯特徵，PC-DMIS 將從測頭工具箱上刪除特徵定位器及其說明。 
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使用「接觸路徑」屬性工作   

 
測頭工具箱 — 接觸路徑屬性標籤 

若開啟自動特徵對話方塊並啟動接觸測頭，則此標籤變為可見狀態。 

接觸路徑屬性標籤包含可以變更各種測點屬性的若干項目，用於使用接觸測頭的許多支援「自動特徵」。 

提示：觀察這些屬性如何影響測量的一個有用方法是透過使用顯示測點目標切換圖示 顯示路徑和測點。 

根據自動特徵對話方塊中的特徵類型，此標籤可以變為包含一個或多個以下項目： 

項目 
支援的

自動特

徵 
描述 

測點 

直線、

平面、

圓、橢

圓、圓

槽 

此項目定義測量特徵時使用的測點數目。指定數目的測點應在標明的起始角度和終

止角度之間均勻分佈。  

麼

 
若起始和結束角度一致，或角度差爲 360° 的倍數，則僅在起始與結束

共同點採集一個測點。 

 

測點位置 

A - 起始角度 

  
圓槽 若輸入測點數量爲奇數，則 PC-DMIS 將自動爲此值加 1。測量槽時使

用的測點數量可以爲偶數。一半測點應從槽的每個末端的半圓上採集。

所需測點最少爲六個。 
平面 測量平面所需測點最少爲三個。但是，平面特徵總測點數由測點數和層

數方塊內兩值相乘的結果確定。因此，測點方塊內的 2 與層方塊內的 3 
相乘得出 6 個測點。 

直線 您可鍵入任意數目的測點。根據直線類型和輸入的值，PC-DMIS 進行

如下操作： 
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若正在建立帶邊界的直線，則 PC-DMIS 使用直線的計算長度，並沿直

線均與分佈測點，使第一個和最後一個測點位於直線的起始點和結束

點。 

若此直線是無邊界直線，則 PC-DMIS 會使用輸入的長度值，並沿直線

方向向量均與分佈測點。. 

備註：若未鍵入長度值（或者此值爲零），則 PC-DMIS 會使用目前測

頭測尖直徑作爲點間的距離。 

  
測點

（總

共） 
球體 此與測點數一樣，但是此項目定義用於測量全部可用層中特徵所用的測點總數。測

量球體最少需要四個測點。 

深度 

棱點、

直線、

圓、橢

圓、圓

槽、方

槽、凹

形槽、

多邊形 

此項目定義 PC-DMIS 採集特徵測點及其周圍範例測點的位置。  

邊緣點、凹槽 若指定一個、兩個或三個範例測點，則從測量表面值開始應

用深度值。 

 

棱點深度 

A - 目標測點 

B - 範例測點 

C - 深度 

  
圓、橢圓、圓槽、方

槽、多邊形 
對於這些特徵， 深度值通常會用作沿 IJK 中心線向量的正

向偏移距離。向量源於每個特徵的中心點。 

儘管允許負深度數值，但不推薦用作這些1特徵的接觸型測

量。例如，請看下例： 

• 例 1：若標稱中心點處於外部特徵的底部，則深度

應為從特徵底部的距離。 
• 例 2：若標稱中心點處於外部特徵的頂部，則深度

應為從特徵頂部的距離。 

第一個範例中的負值將導致測頭進入特徵週圍的表面材料

內，可能會造成碰撞。 

第二個範例中的負值可使測頭與特徵適當接觸，而正深度值

會導致測頭移至特徵的上方，此處將不存在可與測頭接觸的

材料。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

114 

重要考量： 

中心線向量 (IJK)：特徵向量的指向不應朝著特徵所

在的平面（2D 特徵）。若包含範例測點（用於 2D 
或 3D 特徵），此向量應反映這些範例測點的接近向

量。 

高度或長度：若特徵的長度或高度為負值，則向量方

位將會反轉。 

套用正深度的向量所在方位 (IJK’) 將依據以下條件進行變

更： 

外部特徵： 

若特徵的高度 / 長度 >= 0，IJK’ = IJK； 

若特徵的高度 / 長度 <= 0，IJK’ = - IJK。 

內部特徵： 

內部特徵的 IJK’ 指向與外部特徵相反的方向。 
直線 此距離作爲沿與直線向量和邊界向量相垂直的正向量值應

用。 

直線深度取決於當前坐標系統內的測點方向。比如，若使用

典型方向（X/右、Y/后、Z/上）,則在模型上從左向右採集第

一個、第二個測點，並使用正深度值。但是，若在模型上從

右向左採集第一個、第二個測點，則應使用負深度值。 

  
起始

深度 
圓柱、

圓錐 
對於多層特徵，此項目定義第一層測點的起始深度。此項目是以特徵頂部爲起點的

偏移量。其它層應在起始深度和結束深度之間均勻分佈。 
結束

深度 
圓柱、

圓錐 
對於多層特徵，此項目定義最後一層測點的結束深度。此項目是以特徵底部爲起點

的偏移值。其它層應在起始深度和結束深度之間均勻分佈。 

螺距 圓、圓

柱 

對於螺紋孔和螺紋軸，螺距值（亦指每英吋的螺紋數）定義特徵軸線的螺紋距離。

此選項應考慮對螺紋孔和螺紋軸進行更精確的測量。若此值是除零以外的任何值，

則 PC-DMIS 沿特徵的理論軸線間隔採集特徵的測點，並使用自動特徵對話方塊中

起始角度和終止角度的值在特徵四周分佈這些測點。  

圓 爲瞭符合標準的螺旋模式（順時針），需要調換起始角度和結束角

度（比如 720-0）,爲瞭使測量從上升傾斜變爲下降傾斜（上/下）,需
要將傾斜度變爲負值。 
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範例：若使用圓周圍四個間隔相等的測點來測量圓，則第一個測

點將位於輸入深度處的起始角度位置。第二個測點位於第一個測

點旋轉 90 度的位置，且深度為（深度 -（（測點數 -1）/ 總測點

數 * 間距））。第三個測點為第一個測點旋轉 180 度的位置，且

深度為（深度 -（（測點數-1）/ 總測點數 * 間距））。剩餘測點

以此類推。 

  
圓柱 

範例：若使用沿圓柱均佈的兩層四個測點測量圓柱，則每層的第

一個測點應在輸入深度的起始角度。從第一個測點旋轉 90 度是第

二個位點位置，第二個測點深度爲（深度-（測點數-1）/每層總測

點數*間距）。從第一個測點旋轉 180 度是第三個位點位置，第三

個測點深度爲（深度-（測點數-1）/每層總測點數*間距）。剩餘

測點以此類推。 

  

  

每層

測點 
圓柱、

圓錐 

此項目定義用於測量特徵的每層測點數。若此值爲四，則說明每層有四個測點。 

備註：測量圓柱和圓錐至少需要兩層共六個測點（每層三個測點）。 

  

層 
圓柱、

圓錐、

球體 

此項目定義用於測量特徵所需的層數。可使用大於一的任何整數。第一層測點應置

於起始深度。最後一層測點應置於終止深度。  

對於圓柱或圓錐，應在特徵的起始深度和結束深度之間均勻分佈各層。 

對於球體，應在自動特徵對話方塊中的起始角度 2 和結束角度 2之間均勻分佈

各層。 

對於平面，層數和測點數用於確定產生自動平面所需的總測點數。 
每列

測點 多邊形 此項目定義在多邊形特徵的每條邊上採集的測點數。 
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使用接觸樣例测点屬性工作   

 
測頭工具箱 — 接觸範例測點屬性標籤 

若開啟自動特徵對話方塊並啟動接觸測頭，則此標籤變為可見狀態。 

透過接觸範例測點屬性標籤所含項目，您可變更使用接觸測頭之若干支援自動特徵的範例測點或範例特徵

屬性。可用的控制項如下表所示。 

關於範例測點和範例特徵 
上述範例測點可測量標稱點位置週圍的曲面，從而提供週圍材料的採樣。此操作可實現以下幾個目的： 

1. 調整特徵路徑 - 因為鈑金工件可彎曲或伸展，其測量位置與標稱值差別較大。範例測點可對此差異

作出解釋，透過調整特徵路徑，可在工件上特徵的正確位置上採點。 
2. 變更特徵投射的平面 - 所有採用範例測點的自動特徵將投射到使用範例測點產生的平面上。這是因

為有時特徵的標稱位置不會自身進行良好觸測。例如，若要將最頂端的孔作為圓特徵進行測量。嘗

試在該孔的邊緣採點，這樣做會產生不可靠的測點資料。但是，透過在投射的平面之上的曲面下自

動投射更多可靠的測點，使用投射平面可解決這一問題。 

範例特徵與範例測點的功能相同，但範例特徵還有其他好處：測量單一特徵並將單一特徵用作投射特徵，

而不是對每個特徵都使用範例測點。例如，若要測量 10 個孔，無需每個圓都採用範例測點，您可將單一平

面特徵定義為參考特徵。PC-DMIS 測量一次該平面，然後將所有圓測量的測點投射到該平面上，使用範例

測點進行此操作通常可節省時間。以下自動特徵支援投射特徵：曲面點、圓、圓錐、圓柱、橢圓、多邊

形、圓槽和方槽。 

對於範例測點和範例特徵，僅可使用其中一種，不能同時使用二者。它們的功能相同。 

提示：觀察這些範例測點屬性如何影響測量的一個有用方法是透過使用顯示測點目標切換圖示 顯示路徑

線和測點。 
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根據自動特徵對話方塊中的特徵類型，此標籤可以變為包含一個或多個以下項目： 

 

項目 支援的自動特徵 描述 

樣例測點 

表面點、邊界點、角

度、圓、橢圓、圓槽、

方槽、凹槽、多邊形、

圓柱、圓錐、球體 

選取範例測點選項可啟用範例測點清單並停用投射特徵項目。  

透過範例測點清單可爲自動特徵選取要採集的範例測點數。這

些測點用於測量標稱點位置周圍的平面，從而提供周圍材料的

採樣。這些是永久性範例測點。 

有關樣例測點的更多資訊，請參考下文的「樣例測點 - 特徵具

體資訊」。 

初始樣例

測點 同上 

  

由於較少使用初始樣例測點，此清單預設為不出現於使用者介

面內。透過在「PC-DMIS 設定編輯器」內使用 
PTPSupportsSampleHitsInit 條目，可啟用此選項。 

透過此選項可指定初始樣例測點。初始樣例測點僅在工件程式

執行下，進行特徵初始測量時採集。 

間隔 

曲面點、邊緣點、角度

點、棱角點、平面、

圓、橢圓、圓槽、方

槽、凹槽、多邊形、圓

柱、圓錐 

此方塊定義到標稱點位置的距離，若指定樣例測點，則 PC-
DMIS 將透過此距離測量平面。有關更多資訊，請參考下文的

「間隔 - 特徵具體資訊」。 

縮進 邊緣點、凹槽 
對於「邊界點」，此方塊定義從點位置至第一個樣例測點的偏

移距離。對於「凹槽」，此項目定義到凹槽閉合邊（敞開邊對

面）的距離。請參考下文的「縮進 - 特徵具體資訊」。 

縮進 1 角度點、角點 此項目定義從特徵中心位置到第一個樣例測點（兩個或三個）

的最小偏移距離。請參考下文的「縮進 - 特徵具體資訊」。 

縮進 2 角度點、角點 此項目定義從特徵中心位置到第二個樣例測點（兩個或三個）

的最小偏移距離。請參考下文的「縮進 - 特徵具體資訊」。 

縮進 3 棱角點 此項目定義從特徵中心位置到第三個樣例測點（三個）的最小

偏移距離。請參考下文的「縮進 - 特徵具體資訊」。 

範例特徵 
曲面點、圓、圓錐、圓

柱、橢圓、多邊形、圓

槽、方槽、凹槽 

選取範例測點選項可啟用其下的特徵清單並停用範例測點項

目。特徵清單包含工件程式中所有現有特徵（可用作範例特

徵）。目前特徵測點均投射到所選特徵上。若設為<無>，則不

會進行投射。 
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樣例測點 - 特徵具體資訊 

自動特徵 樣例測點說明 
表面點 PC-DMIS將根據所選取點數值測量點。例如，如果您選取： 

• 0，PC-DMIS 將會測量位於特定標稱接近向量處的點。 
• 3，PC-DMIS 將會測量標稱點位置周圍的平面，並使用來自三個測點的曲面標

稱向量，這三個測量的點用於接近標稱點位置。 

棱點 PC-DMIS將根據所選取點數值測量點。例如，如果您選取： 

• 0，則 PC-DMIS 將會測量位於標稱接近向量和特定正常向量處的點。 
• 1，則 PC-DMIS 將會測量正常表面上的點。邊緣測量將會透過此點投影至標稱

曲面上。任何「深度 ＝」數值都將從此點處發生偏移。 
• 2，則 PC-DMIS 將會在沿特定標稱接近方向的邊緣上採集兩個樣例測點。之

後，PC-DMIS 將會使用這些測點計算用於沿邊緣上實際點測量的新接近向量。 
• 3，則 PC-DMIS 將會透過分別使用一個樣例測點和使用兩個樣例測點之結合方

法測量點。此測量方法通常稱為「面差和間隙」測量點。 
• 4，則 PC-DMIS 將會測量正常曲面上的三個樣例測點，並調整曲面的正常向

量。之後，邊緣測量將投影至此新標稱曲面內。任何「深度 ＝」數值都將從此

點處發生偏移。最後，將會沿接近向量上測量點。 
• 5，則 PC-DMIS 將會透過在正常曲面上採集三個測點以及沿特定標稱靠近方向

的邊緣上採集兩個測點來測量點。這種測量方法被認為是最精確的。 

 
用於邊緣點的各種樣例測點 
A - 目標測點 

B - 樣例測點 
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C - 縮進 

D - 間隔 

E - 縮進 ＋ 間隔 
  

角點 樣例測點將會用於各個曲面上。PC-DMIS將根據所選取點數值測量點。例如，如果您選

取： 

• 2，則會在垂直於邊緣向量的直線上採集測點。 
• 3，這些測點將會在各個曲面上形成一個平面，如繪圖中所示的一樣。 

 

用於角度點的兩個樣例測點和三個樣例測點 

  
圓、圓柱或圓錐 定義的樣例測點將會用於測量至特徴的正常曲面。指定數量的測點應在說明的起始點和

結束點之間均勻分佈。 

PC-DMIS 將根據所選取等數值測量點。 

• 如果「類型 = HOLE」且您選取 0，PC-DMIS 將被會採集任何樣例測點。 
• 如果類型 = STUD，並選取 0，則 PC-DMIS 將不會採集任何範例測點。之後，

PC-DMIS 會將高度視為此特徴是 HOLE 類型，而不是 STUD 類型。 
• 如果「類型 = HOLE」且您選取 1，PC-DMIS 將會在特徴外圍採集測點。 
• 如果「類型 = TYPE」且您選取 1，則 PC-DMIS 將會在圓釘頂部測量點。 

• 如果您選取 3，PC-DMIS 將會從起始角度的三個等間距測點處測量曲面。樣例

測點與測量平面有關，任何數值將會從這些點出現偏移。 
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A - 起始角度和結束角度 

 

A - 起始角度 

B - 結束角度 

  

備註：PC-DMIS 期望圓釘的 X、Y、Z 標稱值處於基底部。如果中心點處於圓釘的頂

部，則設定深度和間隔為負值。 

  
球體 對於某個球體，您可能僅會選取此樣例測點。一旦您執行工件程式，PC-DMIS 會按照此

過程進行操作。 

1. 自動測量會在球體測量之前停止。 
2. PC-DMIS 要求您會沿球體應測量之方向上採集正常的一個測點。 
3. 採集樣例測點之後，按一下繼續按鈕 
4. 之後，PC-DMIS 將會在由間隔所確定區域內的球體上採集三個或更多的測點。 

PC-DMIS 採集四個測點，並使用計算的球體位置測量帶有給定測點、列和角度數的球

體。 

  
方形槽或圓形槽 測量平面將用作投射和測量深度用途的中心線向量。 

PC-DMIS 將會根據鍵入的數值測量槽。例如，如果您選取： 

• 0，PC-DMIS 將會測量指定槽。將不會採集任何樣例測點。 
• 1，PC-DMIS 將會在槽的中心處測量表面。槽的測點將會處於向量的右側。 
• 3，PC-DMIS 將會從槽 A 開始在每三個相當間隔的測點處測量表面。槽的測點

將與測量的表面相關，任何數值都會從這些點發生偏移。 
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圓槽（左側）和圓槽（右側）上三個測點的樣例測點 

備註：若要在槽的對邊上採集測點，則反轉中線向量。 

  
橢圓 僅可接受 0、1 和 3。測量平面將用作投射和測量深度用途的中心線向量。 

PC-DMIS 將會根據鍵入的值測量橢圓。例如，如果您選取： 

• 0，PC-DMIS 將會測量指定的橢圓。將不會採集任何樣例測點。 
• 1，PC-DMIS 將在「角度向量」指向（即 0° + SPACER）的位置處採集單個樣

例測點，而不是在橢圓的中心處採集測點（橢圓特別難以變為圓孔）。 
• 3，PC-DMIS 將會以離外側邊緣的指定距離測量橢圓外部（或內部）點處的曲

面（間隔數值）。第一個測點將位於指定的起始角度。第二個測點位於起始角

度和結束角度之間。最後一個測點位於終止角度處。這些測點與測量平面相

關，任何數值都從這些點發生偏移。 

備註：若要在橢圓的對邊上採集測點，則反轉中心線向量。 

  
凹槽 樣例測點亦定義角度向量和寬度的邊緣。僅可接受 0 - 5 的值。測量平面將用作投射和

測量深度用途的中心線向量。 

PC-DMIS 將根據鍵入的數值測量凹口。例如，如果您選取： 

• 0，PC-DMIS 將會測量指定的凹口。將不會採集任何樣例測點。 
• 1，PC-DMIS 將會測量凹口邊緣處的表面。 
• 2，PC-DMIS 將會測量凹口敞開一側上的邊緣。這將對角度向量進行定義，並

用於尋找凹口的寬度。 
• 3，PC-DMIS 將會在凹口某末端處測量表面的兩個測點，並在凹口的另一端測

量一個測點。凹口測點與測量平面相關，任何數值將會從這些點發生偏移。 
• 4，PC-DMIS 將會測量與三個樣例測點相同的表面。第四個測點將會沿敞開一

側的邊緣進行採集，用於尋找凹口的寬度。 
• 5，PC-DMIS 將會測量與三個樣例測點相同的表面。它亦會以與兩個樣例測點

相同的方式沿敞開的一側測量邊緣。 
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多邊形 PC-DMIS 將會根據選取的數值測量多邊形。例如，如果您選取： 

• 0，PC-DMIS 將會測量指定的多邊形。將不會採集任何樣例測點。 
• 1，PC-DMIS 將在「角度向量」指向（即 0° + SPACER）的位置處採集單個樣

例測點。 

 
帶有單個樣例測點的多邊形特徴（六邊形）範例 

• 3，PC-DMIS 將會在多邊形（若為內多邊形或處於多邊形的自身表面上，或若

為外多邊形）周圍曲面上的三角位置處採集三個樣例測點。第一個測點通常處

於「角度向量」指向的位置。 

 
帶有三個樣例測點的多邊形特徴（六邊形）範例 

  

間隔 - 特徵具體資訊 

寬度="672"> 自動

特徵 
間隔說明 

表面點 間隔r方塊定義標稱值 (A) 和樣例測點 (B) 所處的圓半徑。 

 
  

棱點 間隔方塊定義標稱值和樣例測點所處的假想圓半徑。 

 

A - 目標測點 

B - 樣例測點 

C - 間隔距離 
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角點 間隔方塊定義彎曲各邊上點之間的偏移。 

 

A - 縮進 

B - 間隔 

C - 縮進 + 間隔 

   
  

圓錐點 間隔方塊定義從第一個測點半徑到其它測點半徑之間的距離。 

 

A - 目標邊角 

B - 間隔 

  
圓、圓柱或圓錐 間隔方塊定義從圓周到樣例測點之間的距離。 

備註：當採集樣例測點時，並不使用安全平面。當測量圓釘時，將間隔值設定為允許

測頭沿圓釘周圍移動的距離，這一點相當重要。 

 

A - 樣例測點 

B - 間隔 

外圓柱（圓釘）說明： 
• 當採集示範測點時，不要使用安全平面。當測量圓釘時，將間隔值設定為允許測

頭沿圓釘周圍移動的距離，這一點相當重要。 
• PC-DMIS 要求以軸的 X、Y、Z 標稱值為基礎。如果標稱中心點處於圓釘的頂

部，則設定深度和間隔為負值。 
• 若將間隔設為負數，則間隔距離將朝著標稱中心點方向，遠離圓柱邊緣，同時將

在圓柱頂部採集範例測點。若間隔採用正值，則間隔將位於週圍工件的曲面上。 
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該圓釘有一個最高標稱點和一個間隔負值。將在圓柱頂部採集三個範例測點（用紅線表
示）。 

該圓釘有一個最高標稱點和一個間隔正值。將在圓柱週圍的曲面上採集三個範例測點。 
方槽、圓槽或橢圓 間隔方塊定義從特徴外側邊緣至樣例測點之間的距離。 

 

用於方槽或凹口（頂部）的間隔 

A - 樣例測點 

B - 間隔 

 

用於圓槽的間隔 
  

平面 間隔方塊定義組成平面所需測點之間的距離。 
凹槽 間隔方塊定義從凹口邊緣至待採集樣例測點之間的距離。 

 
帶有兩個樣例測點的凹槽間隔（虛線） 

多邊形 間隔方塊定義從多邊形邊緣至待採集樣例測點位置的距離。 

 
帶有三個樣例測點（原點）的多邊形間隔（虛線） 
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縮進 - 特徵具體資訊 

自動特徵 縮進說明 
棱點 縮進方塊顯示從點位置至彎曲各邊（或邊緣）上第一個測點之間的最小偏移距離。 

 
來自邊緣的偏移距離 

A - 目標測點 

B - 樣例測點 

C - 縮進 

  
角點 PC-DMIS 允許您使用兩個方塊 縮進 1 和 縮進 2，以設定從點位置至範例測點（位於角

度點內彎曲的兩個曲面之一上）之間的偏移距離。 

 
角度點內的縮進 

A - 縮進 

B - 間隔 

C - 縮進 + 間隔 

  

• 縮進 1 方塊允許您設定從點位置至彎曲之第一個曲面上樣例測點之間的偏移距

離。 
• 縮進 2 方塊允許您設定從點位置至彎曲之第二個曲面上範例測點的距離。 
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棱角點 PC-DMIS 允許您使用縮進 1、縮進 2 以及 縮進 3這三個縮進方塊，以設定從點位置至

角點內彎曲之三個曲面上樣例測點之間的偏移距離。 

• 縮進 1 方塊允許您設定從點位置至三個平面中第一個平面上樣例測點之間的偏

移距離。 
• 縮進 2 方塊允許您設定從點位置至三個平面中第二個平面上樣例測點之間的距

離。 
• 縮進 3方塊允許您設定從點位置至三個平面中第三個平面上樣例測點之間的偏

移距離。 

  

 

用於角點的縮進。對於這些曲面的其中之一，1 
顯示縮進點，2 和 3 為樣例測點。 

A - 目標邊角 

B - 縮進 

  

  

凹槽 縮進方塊定義 PC-DMIS 將沿凹口兩個平行邊上的何種位置採集測點。這是指從凹口已

閉合邊移向敞開邊的距離。 

 
用於凹槽的縮進（虛線） 

若按一下 CAD 自動建立凹槽，PC-DMIS 將根據測尖大小自動生成凹進值。您可視需要

以後進行修改。 

• 若測尖半徑乘以 NotchSafetyFactor 要大於凹槽寬度，PC-DMIS 將顯示警

告訊息，告知您測尖半徑太大。 
• 要生成正確的測量結果，測尖大小乘以 NotchSafetyFactor 應小於槽的寬

度。 
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使用接觸自動移動屬性工作   

 
「接觸自動移動屬性」標籤 

若開啟自動特徵對話方塊並啟動接觸測頭，則此標籤變爲可見狀態。 

透過接觸自動移動屬性標籤所含的項目可以變更使用接觸測頭的「自動特徵」之「自動移動」屬性。 

提示：觀察這些屬性如何影響測量的一個有用方法是透過使用顯示測點目標切換圖示 顯示路徑和測點。 

「自動移動」是添加至特徵路徑線中的特殊移動，有助於避免 PC-DMIS 實際測量特徵時驅使測頭沿特徵進

行移動。 

此標籤包含以下項目： 

 

項目 描述 
避免移動 透過此清單可以爲當前「自動特徵」選擇「避免移動」的類型。 

此清單包含以下項目： 

無 - 當前特徵不使用「避免移動」。 

測量前 - 在 PC-DMIS 測量目前特徵第一個測點之前，PC-DMIS 首先在第一個測點以

上移動指定距離。 

測量后 - 在 PC-DMIS 測量當前特徵最後一個測點之後，PC-DMIS 在最後一個測點以

上移動指定距離。 

兩者皆有 - -在 PC-DMIS 測量特徵前後都將「避免移動」距離應用到路徑線。 
距離: 此選項指定測頭在執行探測過程中第一次探測或最後一次探測移動的距離。 
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使用「接觸尋找圓孔」屬性工作 

 
「接觸尋找圓孔屬性」標籤 

若開啟自動特徵對話方塊並啟動一個接觸測頭，則此標籤變爲可見狀態。若 PC-DMIS 處於 DCC 模式，則

這些項目變爲可選。 

接觸尋找圓孔屬性籤包含的項目可以變更使用接觸測頭的「自動特徵」之「尋找圓孔」屬性。 

常規尋找圓孔制程 
若從尋找孔清單（非中心、單測點或中心）選取一個流程並執行工件程式，則 PC-DMIS 將測頭置於特徵的

理論中心之上前測點距離的位置，然後驅動法向量到特徵曲面向量，以接觸速度尋找孔。持續搜尋直至接

觸到曲面（說明無孔），或直至到達檢查距離（說明上面有孔）。請參閱核心文件中「設定喜好設定」一

章中的「檢查距離」。 

若「尋找孔」失敗，則 PC-DMIS 會顯示讀取位置對話方塊。透過「讀取位置」對話方塊可以讀取新位置，

繼續尋找孔（按一下是），亦可跳過此特徵並繼續下一個特徵（按一下否）。 

• 若選擇是，則透過操縱盒將測頭移至新位置。 
• 若選擇否，PC-DMIS 將測頭從孔移動「避免移動」指定的距離（請參考「使用接觸自動移動屬性

工作」）並繼續運行工件程式。此移動有助於防止出現測頭碰撞。 

此外，您可以將 PC-DMIS 設定爲未尋找圓孔后自動繼續執行工件程式。請參閱核心文件中「設定喜好設

定」一章中的「若尋找圓孔失敗則自動繼續執行」。 

標籤項目 
根據自動特徵對話方塊中的特徵類型，此標籤可以變爲包含一個或多個以下項目： 

項目 支援的自動特徵 描述 
尋找圓

孔 
• 圓 
• 圓槽 
• 方槽 
• 凹槽 
• 多邊形 
• 圓柱 

此清單包含這些清單選項。這些選項確定 PC-DMIS 在嘗試尋找圓孔時

如何進行處理。若清單選項不可用，則表示不支援這種特徵類型。 

停用 - 不執行尋找圓孔操作。 

非中心 - 此項目與中心項目的作用一樣，但測頭不會透過採集三個

測點尋找圓孔中心的大致位置。此項目僅使用特定自動特徵對話方

塊中設定的現有參數開始測量圓。 
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單測點 - 此設定告知測頭採集單個測點。若觸測表面並且未找到

孔，將自動切換到「若從未找到孔」的情況（對於圓和槽）或下面

所述的 

中心 - 此項目首先使測頭向下移動「檢查距離」深度，確定未碰到

任何物質。然後再移動至特徵深度或檢查距離百分比 *，尋找圓孔內

部並粗略估計圓孔中心（請參閱下文「登錄項目」）。測頭在孔周

圍以均勻間距採集三個測點就可完成上述步驟。測頭取得孔的常規

位置後，繼續使用特定自動特徵對話方塊內設定的參數測量圓孔。

除非選取非中心或單測點，否則找到孔時這個步驟是 PC-DMIS 遵
循的預設程序。 

備注： 「尋找孔」登錄項目提供對於定心流程深度的更大控制。

預設情況下，定心流程的 Z 部分由特徵深度確定。此項目經常與 
Rmeas（平面）特徵結合使用。然而，有時當不使用 Rmeas 特
徵，且工件表面在 Z 方向上變化極大時，定心流程不會找到孔，

因為工件表面位於搜尋深度以下。在此情況下，可透過在 PC-
DMIS 設定編輯器中將 
FHCenteringAtChkDistTimesPercentInsteadOfDepth 登錄項目設定

為 TRUE，以使得在檢查距離 * 百分比處執行「尋找孔」定心流

程。此項目位於 USER_AutoFeatures 一節。有關設定檢查距離和

百分比值的資訊，請參閱參數設定：運動標簽。 

圓或圓柱的「尋找圓孔」規格 
• 若找到圓孔：PC-DMIS 將向下移動「檢查距離」的深度並沿

圓孔周圍等間距地採集三個測點，從而確定圓孔的常規位置。

完成此常規調整后，PC-DMIS 應使用使用者在表格中爲特徵

定義的參數測量孔。這包括範例測點等。此處與上面說明的中

心項目相同。 
• 若未找到孔：PC-DMIS 將從表面返回，並開始一次圓形搜尋

模式，此模式從理論特徵中心向外（特徵半徑 – 測頭半徑）。

搜尋應沿搜尋圓周圍嘗試各位置（2 * PI * 特徵半徑/（特徵半

徑 – 測頭半徑）。若仍未找到圓孔，則透過（特徵半徑 - 測頭

半徑）增加搜尋半徑，並連續搜尋，直至搜尋半徑等於前測點

距離。若預測點比（特徵半徑 - 測頭半徑）小，則僅完成一個

搜尋模式。 
• 若從未找到孔：PC-DMIS 將測頭移動到特徵理論中心上方某

一預測點的位置處，並提示使用者進行一次 「讀取位置」。

（請參閱「讀取位置/讀取位置按鈕」。） 
• 沿曲面法線調整：由於 PC-DMIS 搜尋並找到一個表面而不是

圓孔，所以 PC-DMIS 將繼續在已找到表面的基礎上更新搜尋

高度。若已找到圓孔，則 PC-DMIS 會在找到的最後一個平面

的基礎上更新圓孔的測量深度。若是第一次找到圓孔，則無需

調整。 
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• 透過 RMEAS 調整：若提供 RMEAS 特徵，則 PC-DMIS 會認

爲使用者要使用特徵作爲搜尋高度和孔測量深度的參照。因此

採用 RMEAS 調整而不是沿曲面法線的調整。 

方槽或圓槽的「尋找圓孔」規格 
• 若找到圓孔：PC-DMIS 將會向下移動「檢查距離」的深度並

在方槽四邊的每一邊測量一個測點。PC-DMIS 將調整四個測

點的中心，並測量每個長邊上的兩個測點以便爲方槽旋轉進行

調整。計算出方槽的常規位置和方向后，應使用特徵表格內定

義的參數測量縫隙。 
• 若未找到孔：PC-DMIS 將從表面返回，並開始一次圓形搜尋

模式，此模式從理論特徵中心向外（特徵半徑 – 測頭半徑）。

搜尋應沿搜尋圓周圍嘗試各位置（2 * PI * 特徵半徑/（特徵半

徑 – 測頭半徑）。若仍未找到圓孔，則透過（特徵半徑 - 測頭

半徑）增加搜尋半徑，並連續搜尋，直至搜尋半徑等於前測點

距離。若預測點比（特徵半徑 - 測頭半徑）小，則僅完成一個

搜尋模式。 
• 若從未找到孔：PC-DMIS 將測頭移動到特徵理論中心上方某

一預測點的位置處，並提示使用者進行一次 「讀取位置」。

（請參閱「讀取位置/讀取位置按鈕」。） 
• 沿曲面法線調整：由於 PC-DMIS 搜尋並找到一個表面而不是

圓孔，所以 PC-DMIS 將繼續在已找到表面的基礎上更新搜尋

高度。若已找到圓孔，則 PC-DMIS 會在找到的最後一個平面

的基礎上更新圓孔的測量深度。若是第一次找到圓孔，則無需

調整。 
• 透過 RMEAS 調整：若提供 RMEAS 特徵，則 PC-DMIS 會認

爲使用者要使用特徵作爲搜尋高度和孔測量深度的參照。因此

採用 RMEAS 調整而不是沿曲面法線的調整。 

凹形槽的「尋找圓孔」規格 
• 若找到圓孔：PC-DMIS 將會向下移動「檢查距離」的深度以

便測量圓孔的深度，並測量此圓孔。 
• 若未找到圓孔：PC-DMIS 將會從表面退回並開始搜尋模式。

此模式爲循環模式並從理論特徵中心（若凹形槽，則是內邊中

心）向外調整一半寬度。搜尋應在此位置周圍試驗八個位置。

若找到圓孔，則測頭應移動一定深度，以便測量孔深並測量圓

孔。 
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• 若從未找到孔：PC-DMIS 將測頭移動到特徵理論中心上方某

一預測點的位置處，並提示使用者進行一次 「讀取位置」。

（請參閱「讀取位置/讀取位置按鈕」。） 

支援介面 
所有的 DCC 介面都支援尋找圓孔功能。若您在使用某個介面時遇到問

題，請聯絡技術支援，我們將會調查此問題。 

測點出

錯 
• 棱點 
• 角點 
• 棱角點 
• 圓 
• 橢圓 
• 圓槽 
• 方槽 
• 凹槽 
• 多邊形 
• 圓柱 
• 圓錐 

透過測點出錯核取方塊可以在 PC-DMIS 偵測到意外或丟失的測點時改

善錯誤檢查的效果。 

若選取此核取方塊，PC-DMIS 將： 

• 在測量循環中，僅要出現位意外測點或丟失測點，則自動進入

「讀取位置」（請參考下面的「讀取位置」）。 
• 測量從「讀取位置」獲得新位置的全部特徵。 

該選項在編輯視窗中的命令行爲： 

ONERROR = TOG 

TOG:  此開關欄位在「是（開啟）」和「否（關閉）」之間切

換。 

有關 PC-DMIS 偵測到意外或丟失測點后所用選項的其他資訊，請參閱

核心文件中「使用流量控制進行分支」一章中的「發生錯誤時分

支」。 

備註：預設情況下，若 PC-DMIS 執行讀取位置操作（比如「讀取位

置」、「尋找孔」或「測點錯誤」中使用的操作），則 PC-DMIS 僅返

回 X、Y 值。但是透過兩個登錄項目可以進一步控制返回 Z 軸的值。

這兩個登錄項目是：ReadPosUpdatesXYZ 和 
ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas。 若這些登錄項目設定為 FALSE，則

讀取位置找到的位置與特徵常規向量對齊並儲存為目標。但是由於

「邊界點」、「角度點」和「棱角點」無常規向量，但由綜合向量定

義，對於這些特徵類型，PC-DMIS 不會和 v43版本以前一樣將讀取位

置與特徵向量對齊。但是，PC-DMIS 會忽略上述登錄項目，同時指定

讀取位置的 XYZ 目標值（TARG 欄位）。 

支援介面 
所有的 DCC 介面支援出錯功能。若您在使用某個介面時遇到問題，請

聯繫技術支援，我們將會調查此問題。 
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讀取位

置 
• 圓 
• 橢圓 
• 圓槽 
• 方槽 
• 凹槽 
• 多邊形 
• 圓柱 
• 圓錐 

選取此核取方塊后，PC-DMIS 暫停執行表面特徵以上的操作並顯示訊

息，詢問是否希望使用當前資料。 

• 若按一下否按鈕，PC-DMIS 要求測頭移動到所需位置，然後

繼續測量流程。 
• 若按一下是按鈕，PC-DMIS 應測量特徵並使用當前測頭資

料。 

圓的讀取位置規格 
若按一下是按鈕進行表示回應，則 PC-DMIS 應要求將測頭置於圓上方

的圓柱區域內。 

將則頭置於圓柱區域內：僅需要將測頭置於假想的孔 3D 圓柱中心。

根據以下內容自動確定測量的深度和方向： 

• RMEAS 特徵：若提供「RMEAS」特徵，PC-DMIS 認爲使用

者希望測量與此特徵相關的孔。因此，將透過特徵定義正常表

面和測量深度，而透過「讀取位置」確定其他兩根平移軸線。 
• 尋找孔：若使用「尋找孔」，且至少接觸孔周圍表面一次，則 

PC-DMIS 將調整所有的三個軸。PC-DMIS 找到圓孔后，兩條

軸線以測頭的位置爲基礎，第三條軸線沿曲面法線以最後的接

觸平面爲基礎。「尋找圓孔」將不能覆寫 RMEAS 特徵。 
• 範例測點：若使用範例點，則範例點始終是確定孔測量深度和

方向的首選點。 

• 均不適用：若不使用上述任何選項，則 PC-DMIS 應以提供的

目標和深度值對孔進行探測，並在圓柱區域內利用測頭位置調

整。 

  

備註：預設情況下，若 PC-DMIS 執行讀取位置操作（比如讀取位置核取方塊、尋找圓孔清單或出現錯誤核

取方塊中使用的操作），則PC-DMIS 僅返回 X、Y 值。但是，透過兩個注冊表選項可以進一步控制返回 Z 
軸的值。這兩個注冊表選項是：ReadPosUpdatesXYZ 和 ReadPosUpdatesXYZEvenIfRMeas。 

關閉尋找孔預設的上一次測點調整 
在「尋找孔」操作中，当测头注册一个测點，它的红色测尖通常会与曲面（表示还未找到孔）接触，下一

次搜尋测點的 Z 值将会根据上次触测的 Z 值进行调整。这是你一般会希望的顯示方式，但在有些情况下你

想关闭调整。您可以在 PC-DMIS 设置編輯器中将 AdjustFindHoleByLastHit 設為 FALSE 以完成此作業。 

例如，若測座無法移至符合特徵向量的測尖角度，在執行尋找孔操作期間測頭桿可能接觸孔邊，引致 PC-
DMIS 認定所登記的測點位於測尖位置的工件表面上。依據預設，PC-DMIS 將把下一個搜尋測點的 Z 值調

整爲上一個值，如此造成錯誤移動。若關閉預設上一個測點調整，則在此類情況下，PC-DMIS 將繼續搜

尋，而不會調整 Z 值。 
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事件順序 圖 描述 
框 1 

測尖角度不符

合孔的向量。 

   

 

 

A) U,V,W 

B) 搜尋方向 

C) 移動 

D) 接近距離 

  

框 2 

引致測頭桿接

觸 E 處的工件

邊，但在 B 處
登記測點。 

   

 

 

A) U,V,W 

B) 測點 

C) 移動 

D) 接近距離 

E) 桿接觸 

  
框 3（預設行

爲） 

依據預設，PC-
DMIS 將調整下

一個搜尋測點

的 Z 值，但在

本例中，將引

致在 F 處發生

錯誤移動。 

   
AdjustFindHoleByLastH

it 設爲 True 

 

A) U,V,W 

B) 測點 

C) 移動 

D) 接近距離 

E) 桿接觸 

F) 錯誤移動 
框 3（修改後的

行爲） 

但是，若關閉

預設調整，PC-
DMIS 將採用 F 
處的正確移動

繼續搜尋孔。 

   
AdjustFindHoleByLastH

it 設爲 False 

 

A) U,V,W 

B) 測點 

C) 移動 

D) 接近距離 

E) 桿接觸 

F) 正確移動 
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建立坐標系 

• 建立坐標系 
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建立坐標系 

坐標系對於設定坐標原點和定義 X、Y、Z 軸很重要。若已瀏覽入門一章的教學，則您已建立了簡單的 3-2-
1 坐標系。 

提示： PC-DMIS 在精靈工具列上提供了方便的 321 坐標系精靈 。 

亦可視需要使用其他坐標系選項，諸如迭代坐標系和最佳擬合坐標系。有關使用坐標系的深入資訊，請參

閱 PC-DMIS 核心文件中的「建立和使用坐標系」一章。 
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測量特徵 

• 測量特徵：導覽 
• 插入測量特徵 
• 插入自動特徵 
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測量特徵：導言 

PC-DMIS 提供兩種方法用於定義工件特徵並新增到工件程式中，以便於 PC-DMIS 在執行期間測量。 

• 測量特徵方法 
• 自動特徵方法 

測量特徵方法 

 
   
當觸測工件上的測點時，PC-DMIS 將這些測點解釋為不同的特徵，視測點個數而定的所謂「測量特徵」、

向量等。支援的測量特徵有： 

• 點 
• 線 
• 平面 
• 圓 
• 圓槽 
• 方槽 
• 圓柱 
• 圓錐 
• 球體 
• 環面 

更多資訊，請參閱以下插入測量特徵。 

自動特徵方法 

 

若您的 PC-DMIS 版本支援自動特徵，則可將程式工件特徵作為「自動特徵」插入到程式中。很多情況下，

用滑鼠在「圖形顯示」視窗中按一下合適的特徵即可識別自動特徵。支援的自動特徵有： 

• 向量點 
• 表面點 
• 棱點 
• 角點 
• 棱角點 
• 與頂面大致呈90度角的邊界平面上的測點。 
• 平面 
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• 直線 
• 圓 
• 橢圓 
• 平度和間隙 
• 圓槽 
• 方槽 
• 凹槽 
• 多邊形 
• 圓柱 
• 圓錐 
• 球體 

更多資訊，請參閱以下插入自動特徵。 
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插入測量特徵 

若要將測量特徵插入到工件程式中，則僅需在工件上的特徵上針對所需特徵類型採集所需個數的測點，隨

后按下操縱盒上的「完成」按鈕，或按下鍵盤上的 End 鍵。PC-DMIS 將特徵插入到編輯視窗中。 

視需要使用測量特徵工具列以輔助操作。 

 
「測量特徵」工具列 

透過按一下工具列上特徵圖示之一，告知 PC-DMIS 您將在此類型的特徵上採集測點。此確保當完成採集所

需個數的測點時，將在工件程式中建立合適的特徵。 

若不使用這些工具列圖示中之任一者（或若按一下推測模式圖示 ），PC-DMIS 將基於測點個數及其向

量來猜測正確的特徵類型。 

採取測點，建立特徵後，PC-DMIS 會立即在螢幕上顯示測量特徵。對於 3D 測量特徵（園環、園柱、球

體、圓錐和平面）和 2D 平面特徵，PC-DMIS 會使用陰影表面顯示特徵。  

 
用陰影表面繪製的一些範例測量特徵 

隱藏陰影平面特徵 
您可以在測量平面對話方塊的顯示區域設定無選項，以隱藏陰影平面。還可以在設定選項對話方塊中標記

不顯示平面核取方塊，以全域隱藏所描繪的所有陰影平面。 
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變更特徵色彩  
如需，使用設定選項對話方塊中的 ID 設定標籤在建立特徵時可修改特徵色彩。請參考色彩核取方塊，選取

項目標籤下的特徵後可顯示此核取方塊。  

請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「建立測量特徵」一章。 
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建立測量點 

 

透過點圖示可以測量位於與參考平面平行之平面上的點或空間中某點的位置。 

若要建立測量點，必須在工件上採集一個測點。 
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建立測量線 

 

透過直線圖示可以測量某個與參考平面平行的平面上的直線或空間內某條直線的方位

和直線度。 
若要建立測量直線，應採集工件上的兩個測點。 

測量直線和工作平面 
若要建立測量線，PC-DMIS 希望在與目前工作平面垂直的向量上採集直線的測點。 

例如，若當前工作平面是 ZPLUS（向量 0,0,1），並有塊狀工件，則測量直線的測點必須位於此工件的垂

直面上，比如正面或側面。 

若想測量工件頂面上的直線特徵，則應基於直線方向將工作平面轉換到 XPLUS、XMINUS、YPLUS 或 
YMINUS。 
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建立測量平面 

 

透過平面圖示可以測量任何平坦或的平面。 

若要建立測量平面，應至少在任何平面上採集三個測點。若僅使用最少的三個測點，則最好在覆寫表面最

寬區域的大三角形中選取點。 
帶四個點的平面示例 帶八個點的平面示例 
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建立測量圓 

 

透過圓圖示可以測量與參考平面平行的孔（軸）的直徑、圓度和

圓心位置，即圓柱與參考軸線保持水平的垂直部分。 
若要建立一個測量孔或軸，應至少採集三個測點。在測量過程中，系統可以自動識別並設定平面。採集點

必須沿圓周均勻分配。 
帶四個點的圓示例 帶八個點的圓示例 

  

亦可使用測量單點圓工具列項目，從一個點建立圓。在測量孔時，若測頭的球體大小大於孔的直

徑，因而無法完全放入孔中按一般要求至少採集三個測點時，這種方法十分有用。詳細資訊請參考 
PC-DMIS Portable 文件。 
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建立測量圓柱 

 

透過圓柱圖示可以測量圓柱直徑、圓柱度以及在空間標定方向的圓錐軸線的方位。亦

可以計算採集點的重心位置。 
若要建立測量圓柱，應最少採集圓柱上的六個測點。採集點必須均勻地分佈於表面上。前三個採集點必須

位於與主軸線垂直的平面上。 

 

帶八個點的圓柱示例 

備注：某些點的模式（如兩列等距的三點或兩列等距的四點）有多種構造或測量圓柱的方式，PC-DMIS 的
最佳擬合演算法可能使用非預期的解構造或測量圓柱。爲取得最佳結果，測量或構造圓柱應使用能消除不

想要的解的點模式。 
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建立測量圓錐 

 

透過圓錐圖示可以測量錐度、頂錐角以及在圓錐軸線空間內的方位。亦可以計算採集

點的重心位置。 
若要建立測量圓錐，應至少採集六個測點。採集的測點必須沿表面均勻分佈。前三個採集點必須位於與主

軸線垂直的平面上。 

 

帶八個點的圓錐示例 
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建立測量球體 

 

透過球體圖示可以測量球體的直徑、球度和球心的位置。 

若要建立測量球體，應至少採集四個測點。採集點必須均勻地分佈於表面上。前四個採集點不應位於同一

個圓周上。第一個測點應在球冠極點處採集。另外三個點應在圓周上採集。 
帶五個點的球體示例 帶九個點的球體示例 
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建立測量環面 

 

使用環面圖示測量環面特徵的中心直徑和環直徑。亦可以計算採集點的重心位置。 

若要建立測量環面，應至少採集七個測點。在環面中心線圓的一個水平面上採集首三個測點（見下圖）。

這些測點必須表示環面的方位，以便使透過這三個測點所產生的假想圓與環面的向量大致相同。 

 

從上至下檢視環面。意外 徑 (1)、內徑 (2) 和 中心線圓 (3)。 

若對准圓環，向下俯視它，Z+ 向上對著您，逆時針方向旋轉前三個測點，圓環向量將為 0,0,1。若順時針

旋轉測點， 圓環向量則為 (0,0,-1)。 

您可以探查任何隨機位置中的剩餘 4 個測點，只要它們不處於相同平面上。 
帶七個點的環面示例 

 
範例，對於帶 7 個點的圓環，逆時針旋轉前三個測點 
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建立測量圓槽 

 

透過圓槽圖示可以建立測量圓槽。 

若要建立測量圓槽，應至少在槽上採集六個點，通常在每條直邊上採集兩個點，在每條曲綫上採集一個

點。還可以在每條曲綫上採集三個點。 
  

 

帶六個點的圓槽示例 

 
亦可從兩個點建立測量槽。在測量孔時，若探測球大於孔的直徑，因而無法完全放入孔中按一般要

求至少採集三個測點時，這種方法十分有用。詳細資訊請參考 PC-DMIS Portable 文件。 
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建立測量方槽 

 

透過方槽圖示可以建立測量方槽。 

若要建立測量方槽，必須在方槽上採集五個測點，其中兩個測點在方槽的長邊上，另外三個在其餘三條邊

上。必須嚴格按照順時針或逆時針方向採集測點。 
  

 

帶五個點的方槽示例 

 
亦可從兩個點建立測量槽。在測量孔時，若探測球大於孔的直徑，因而無法完全放入孔中按一般要

求至少採集三個測點時，這種方法十分有用。詳細資訊請參考 PC-DMIS Portable 文件。 
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插入自動特徵 

若要將自動特徵插入到工件程式中，則透過選取插入 | 特徵 | 自動，並隨后選取特徵類型，以存取所需自動

特徵的自動特徵對話方塊。或者可從自動特徵工具列選取該特徵類型。 

 
自動特徵工具列 

在對話方塊打開狀態下，建立特徵的理想方法為在圖形顯示視窗中簡單按一下特徵。PC-DMIS 將以直接從 
CAD 模型採集的所需資訊填充對話方塊。若不可存取 CAD 模型，則可直接在工件上觸測測點。填充對話

方塊后，按一下對話方塊上的建立（或按下操縱盒上的完成）以將特徵插入到編輯視窗中。 

此文件集中將不論述自動特徵對話方塊及其選項。由於許多自動特徵對話方塊選項對於 PC-DMIS 的不同配

置係常見的，這些資訊保存在 PC-DMIS 核心文件中。有關自動特徵對話方塊上可用選項的深入資訊，請參

閱「建立自動特徵」一章。 

對於所有內部或外部特征，請確保選取合適的特徵類型、孔或外柱。請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的「孔

或外柱選項」。 
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建立自動向量點   

 

透過向量點測量選項，可定義標稱點位置以及標稱路徑方向（CMM 用以測量定義的點）。 

若要存取向量點選項，則存取向量點的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 向量）。 

 
自動特徵對話方塊 - 向量點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料生成一個向量點： 

1. 將遊標放入「圖形顯示」視窗，指示所需的點位置（在表面上）。 
2. 在表面上按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的表面。 
3. 檢驗選取的曲面是否正確。PC-DMIS 將穿過反白顯示的表面，並顯示所選點的位置和向量。表面

法線向量的方向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法

線。使用反轉向量圖示可變更路徑的方向。 
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4. 按一下建立將特徵插入工件程式中。若在選取建立按鈕之前，檢測到其他滑鼠點擊操作，則 PC-
DMIS 將以新的資料覆蓋先前顯示的資訊。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生向量點，則使用測頭在工件所需表面上觸測。PC-DMIS 將穿過距測頭接觸

點最近的 CAD 表面。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

• 若觸測點實際位於表面資料附近，未選取立即測量開關圖示，且操縱盒上的完成按鈕處於按下狀

態，則將建立點特徵並隨即新增到編輯視窗中。若觸測點位於表面資料附近，但立刻測量開關圖示

處於選取狀態，則仍將使用表面資料，但在按一下建立按鈕之前，不會建立特徵。 
• 若觸測點不在表面資料附近，則 PC-DMIS 將觸測視作實際的測點，顯示測點位置和路徑向量。 
• 若在選取建立按鈕之前採集第二個測點，則將使用第二個測點的位置資料。 
• 若採集第三個測點，則將使用三個測點來確定路徑向量，而最后一個測點將用於位置。 
• 若採集超過三個測點，則所有測點（除了最后一個）將用於確定路徑向量。最后一個測點將始終用

於確定位置。 

透過熒幕上線框資料建立 
若要使用線框 CAD 資料來產生向量點： 

1. 透過使用滑鼠左鍵按一下所需線，選取表面的兩條棱邊（這些線應位於同一表面）。PC-DMIS 將
反白顯示所選的線。 

2. 請確認已選取正確的線。 
3. 在所建立表面上選取目標點。最后的選取將投影到由兩個線向量和第一條線的高度形成的平面中。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要使用線框資料來生成向量點： 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

• 所採集的第一個測點將指示 X、Y、Z 標稱值。PC-DMIS 將顯示 I、J、K 向量。此值指示 CMM 路
徑向量的相反方向（從該表面指向外）。可接受此資料，或可遵循訊息方塊中顯示的消息（請求其

他測點）。 
• 第二個測點將更新測點位置和使用最近的測點的路徑向量。 
• 表面上第三個測點將所顯示的 X、Y、Z 標稱值變更為當前的測點位置。PC-DMIS 將從這三個測點

中繪製平面，以找到 I、J、K 路徑向量。 
• 任何其他測點將更新使用最近的測點資訊的測點位置。路徑向量還將更新以反映向量點的所有先前

測點的平均值（不包括最近的測點）。 
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在採集第一、第二或第三個測點之后的任何時候可接受所顯示的資料。即便未接受第三個測點，PC-DMIS 
將在內部重新設定系統，使得下一個測點（第四個測點）變爲系列中的第一個測點。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生向量點，而不使用 CAD 資料： 

• 所採集的第一個測點將指示 X、Y、Z 標稱值。PC-DMIS 還將顯示該測點的 I、J、K 路徑向量。此

值指示 CMM 路徑向量的相反方向（從該表面指向外）。可接受此資料，或可遵循訊息方塊中顯示

的消息（請求其他測點）。 
• 第二個測點將更新測點位置和使用最近的測點的路徑向量。 
• 表面上第三個測點將所顯示的 X、Y、Z 標稱值變更為當前的測點位置。PC-DMIS 將從這三個測點

中繪製平面，以找到 I、J、K 路徑向量。 
• 任何其他測點將更新使用最近的測點資訊的測點位置。路徑向量還將更新以反映向量點的所有先前

測點的平均值（不包括最近的測點）。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
此法允許爲向量點鍵入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動表面點   

 

透過表面點測量選項，可定義標稱點位置以及標稱路徑方向（CMM 用以測量定義的點）。PC-DMIS 允許

您定義多個點，這些點將用於圍繞標稱點位置周圍測量平面以及平面的大小。一旦測量平面，PC-DMIS 將
使用算出的平面表面法線向量以靠近標稱點位置，以便於測量。 

備注：測量表面點所需的樣例測點的允許個數為零或三。 

若要存取表面點選項，則存取表面點的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 表面）。 

 
自動特徵對話方塊 - 表面點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要透過表面資料產生一個表面點： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 將游標置於圖形顯示視窗中，以指示（表面上）點的所需位置。 
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3. 按一下滑鼠左鍵。PC-DMIS 將反白顯示所選的表面。 
4. 檢驗選取的曲面是否正確。PC-DMIS 穿過反白顯示的表面，顯示所選點的位置和向量。表面法線

向量的方向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法線向

量，使用反轉向量圖示變更路徑的方向。 
5. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。若在選取建立按鈕之前，檢測到其他滑鼠點擊操作，則 

PC-DMIS 將以新的資料覆蓋先前顯示的資訊。   

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生表面點，則使用測頭在工件所需表面上觸測。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測

位置最近的 CAD 表面。 

• 若觸測點實際位於表面資料附近，且未選取測量核取方塊，則將建立點特徵，並隨即新增到編輯視

窗。 
• 若觸測點位於表面資料附近，但選取了測量方塊，則仍將使用表面資料，但在按一下建立按鈕之

前，將不會建立特徵。 
• 若觸測點不在表面資料附近，則 PC-DMIS 將觸測視作實際的測點，顯示測點位置和路徑向量。 
• 若在按一下建立按鈕之前採集第二個測點，則將使用第二個測點的位置資料。 
• 若採集第三個測點，則將使用三個測點來確定路徑向量，而最后一個測點將用於位置。 
• 若採集超過三個測點，則所有測點（除了最后一個）將用於確定路徑向量。最后一個測點將始終用

於確定位置。 

透過熒幕上線框資料建立 
若要使用線框 CAD 資料來產生表面點： 

1. 透過使用滑鼠左鍵按一下所需線，選取表面的兩條棱邊（這些線應位於同一表面）。PC-DMIS 將
反白顯示所選的線。 

2. 請確認已選取正確的線。將出現訊息方塊 
3. 在所建立表面上選取目標點。最后的選取將投影到由兩個線向量和第一條線的高度形成的平面中。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要使用線框 CAD 資料產生表面點： 

• 所採集的第一個測點將指示 X、Y、Z 標稱值。PC-DMIS 將顯示 I、J、K 向量。此值指示 CMM 路
徑向量的相反方向（從該表面指向外）。可接受此資料，或可遵循訊息方塊中顯示的消息（請求其

他測點）。第二個測點將更新測點位置和使用最近的測點的路徑向量。 
• 表面上第三個測點將所顯示的 X、Y、Z 標稱值變更為當前的測點位置。PC-DMIS 將從這三個測點

中繪製平面，以找到 I、J、K 路徑向量。 
• 任何其他測點將更新使用最近的測點資訊的測點位置。同時將更新路徑向量以反映表面點的所有先

前測點的平均值（不包括最近的測點）。 

在採集第一、第二或第三個測點之后的任何時候可接受所顯示的資料。即便未接受第三個測點，PC-DMIS 
將在內部重新設定系統，使得下一個測點（第四個測點）變爲系列中的第一個測點。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

157 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生表面點，而不使用 CAD 資料： 

• 所採集的第一個測點將指示 X、Y、Z 標稱值。PC-DMIS 將顯示 I、J、K 向量。此值指示 CMM 路
徑向量的相反方向（從該表面指向外）。可接受此資料，或可遵循訊息方塊中顯示的消息（請求其

他測點）。 
• 第二個測點將更新測點位置和使用最近的測點的路徑向量。 
• 表面上第三個測點將所顯示的 X、Y、Z 標稱值變更為當前的測點位置。PC-DMIS 將從這三個測點

中繪製平面，以找到 I、J、K 路徑向量。 
• 任何其他測點將更新使用最近的測點資訊的測點位置。路徑向量還將更新以反映表面點的所有先前

測點的平均值（不包括最近的測點）。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此表面點鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動棱點   

 

棱點測量選項允許定義要在工件棱邊上進行的點測量。當工件材料足夠薄而需要準確控制 CMM 測量時，

此測量類型尤其有用。精確測量棱點需要五個樣例點。 

若要存取棱點選項，請存取棱點的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 棱邊）。 

 
自動特徵對話方塊 - 棱點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要透過表面資料生成棱點： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在棱邊附近表面上將要建立自動棱點的位置上按一下。 
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3. 檢驗選取的曲面是否正確。一旦指示點，對話方塊將顯示所選棱點和向量的值。表面法線向量的方

向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法線。透過反轉

向量圖示，可變更路徑的方向。 
4. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。若在按一下建立按鈕前進行了其他點按，PC-DMIS 將把

先前顯示的資訊覆寫爲新資料。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生一個棱點： 

1. 使用測頭觸測工件所需棱邊附近。 
2. 請嘗試使得桿盡量垂直於表面。 

PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 表面。所顯示的 X、Y、Z 值反映距測點最近的 CAD 棱，而

非實際的測點。I、J、K 值反映表面法線向量。 

若未找到 CAD 棱邊，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 

若在按一下建立按鈕之前，在對面表面上進行第二次觸測，則 PC-DMIS 將視需要變更位置值。但所顯示的

向量仍保持不變。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生棱點。 

若要生成棱點： 

1. 在棱邊上所需線附近按一下（非頂端表面邊界之內）。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。 
2. 請確認已選取正確的特徵。 

此測頭路徑始終垂直於線，並垂直於當前測頭中心線向量。測頭將從經按一下的棱邊開始靠近。一旦指示

線，對話方塊將顯示所選棱點和向量的值。 

若需要其他觸測，則請在（法線）表面的相對線上按一下。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要對 CMM 使用線框資料生成棱點： 

1. 使用測頭觸測工件所需棱邊附近。 
2. 請嘗試使得桿盡量垂直於表面。 
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PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 線。所顯示的 X、Y、Z 值反映距測點最近的 CAD 棱，而非

實際的測點。I、J、K 值反映表面法線向量。若未找到 CAD 棱邊，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問

是否採集其他測點。 

若在按一下建立按鈕之前，在對面表面上進行第二次觸測，則 PC-DMIS 將視需要變更位置值。但所顯示的

向量仍保持不變。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生棱點，而不使用 CAD 資料： 

• 所採集的首三個測點將指示表面向量標稱值。 
• 接下的兩個測點將尋找並顯示另一向量。此值指示 CMM 路徑向量的相反方向（從該表面指向

外）。 
• 最后一個測點（第六個測點）指示實際的棱點位置。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此棱點鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動棱角點   

 

透過棱角點測量選項，可定義點測量（爲三個測量平面的交點）。透過此測量類型，可測量三個平面的交

點，而不需單獨測量這些平面並構造交點。測量棱角點必須使用九個測點（三個平面中每一平面上三個測

點）。 

若要存取棱角點選項，請存取棱角點的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 棱角）。 

 
自動特徵對話方塊 - 棱角點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要透過表面資料產生一個棱角點： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在棱角附近按一下。會發現 PC-DMIS 自動將活動測頭重置於棱角點上。 
3. 確認選取正確的棱角點。一旦指示點，對話方塊將顯示所選棱角點和向量的值。 
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4. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
5. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生一個棱角點： 

1. 在相交於棱角上的三個表面的每一表面上觸測一次。PC-DMIS 假定這些表面彼此垂直。 
2. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
3. 按一下建立。 

若未找到 CAD 棱角點，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生棱角點。 

要生成特徵點： 

1. 使用滑鼠，在棱角附近（非其上）按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的表面。 
2. 檢驗選取的曲面是否正確。一旦指示點，對話方塊將顯示所選棱角點和向量的值。（若需要，按一

下不同的棱邊可形成棱角。） 
3. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
4. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要以 CMM 使用線框資料產生一個棱角點： 

1. 在第一個表面上觸測兩次。 
2. 在相交於棱角的棱邊附近觸測兩次。PC-DMIS 假定這些表面彼此垂直。若未找到 CAD 棱角點，則 

PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 
3. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生棱角點而不使用 CAD 資料： 

1. 在第一個表面上觸測三次。 
2. 在第二個表面上觸測兩次。 
3. 在第三個表面上觸測一次。 
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4. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
5. 按一下建立。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可爲此棱角點鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。透過此方法，可爲此棱角點鍵盤輸入

所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動角度點 

 

透過角度點測量選項，可定義點測量（兩條測量線的交點）。透過此測量類型，可測量兩條線的交點，而

無須分別測量兩條線並構造交點。準確測量一個角度點需要六個測點。 

若要存取角度點選項，請存取某一角度點的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 角度）。 

 
自動特徵對話方塊 - 角度點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要透過表面資料產生一個角度點： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在圖形顯示視窗中的角度棱邊附近（非之上）按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的表

面。 
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3. 檢驗選取的曲面是否正確。一旦指示點，對話方塊將顯示所選角度點和向量的值。表面法線向量的

方向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法線。透過反

轉向量圖示，可變更路徑的方向。 
4. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。若在按一下建立按鈕前進行了其他點按，PC-DMIS 將把

先前顯示的資訊覆寫爲新資料。若需要進行其他觸測，按一下成角邊相對的表面。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要透過 CMM 使用表面資料產生一個角度點，請觸測一次該角度棱邊的每一邊。若未找到 CAD 角度點，

則 PC-DMIS 將顯示最近的點，并詢問是否採集其他測點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生角度點。 

要生成特徵點： 

1. 使用滑鼠，在角度棱邊附近（非其上）按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的表面。 
2. 檢驗選取的曲面是否正確。一旦指示點，對話方塊將顯示所選角度點和向量的值。表面法線向量的

方向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法線。透過反

轉向量圖示，可變更路徑的方向。 
3. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。若在按一下建立按鈕之前，額外按一下滑鼠任意次，則將

以新的資料覆蓋先前顯示的資訊。若需要進行其他觸測，按一下成角邊相對的表面。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要以 CMM 使用線框資料產生角度點，則在此角度棱邊的每一側上觸測一次。若未找到 CAD 角度點，則 
PC-DMIS 將顯示最近的點，并詢問是否採集其他測點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要不使用 CAD 資料而產生角度點，則在每個表面上觸測三次，以尋找兩個平面。所顯示角度點處於第一

測點位置。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
此方法允許為此角度點鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動高點   

 

透過此高點自動選項，可搜尋使用者定義的搜尋區域，以定位當前工作平面中的最高點。此選項對區域本

身取樣，以定位最高點，其並不搜尋工件程式中的已有點。  

搜尋結果為由 X、Y、Z 坐標和路徑向量定義的單個點。 

若要存取高點選項，則存取高點自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 點 | 高）。 

 
自動特徵對話方塊 - 高點 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料定義高點搜尋區域： 

1. 將游標置於圖形顯示視窗中，以指示（表面上）起始點的所需位置。 
2. 按一下以定義搜尋區域的中心和起點。PC-DMIS 將反白顯示所選的表面。 
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3. 再按一下定義起點。只要對話方塊保持開啟，在工件模型表面上按奇數次將把中心和起點定義爲與

所點按位置相同。按偶數次則僅定義新的起點位置。 
4. 檢驗選取的曲面是否正確。PC-DMIS 穿過反白顯示的表面，顯示所選點的位置和向量。表面法線

向量的方向係由測頭可存取的工件的邊確定。若可同等存取工件兩邊，則使用 CAD 資料的法線。

透過反轉向量圖示，可變更路徑的方向。 
5. 透過從測量屬性區域中的模式清單中選取圓形或方塊，選取要使用的搜尋區域類型。 
6. 對於方塊類型搜尋區域，透過變更寬度和長度方塊中的值來定義搜尋區域的大小，對於圓形類型搜

尋區域，透過變更內徑和外徑方塊中的值來定義搜尋區域的大小。PC-DMIS 將反白顯示搜尋區

域。 
7. 為要使用的高點程序定義增量和公差值。 
8. 視需要在對話方塊上進行任何其他變更。 
9. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。執行工件程式時，PC-DMIS 將搜尋，並隨后返回所定義

的搜尋區域中的最高點。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 為高點定義搜尋區域： 

1. 使用測頭觸測一次所需的工件表面。此將同時定義搜尋區域的中心和起始點（二者相同）。 
2. 若要定義不同的搜尋中心，則請再次觸測所需表面一次。此將為搜尋區域定義一個新中心。若使用

測頭取樣另一點，則將變更起始點和路徑向量的位置。每次連續取樣將在起始點和搜尋中心之間切

換。測頭每次取樣工件表面時，PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 表面。從表面模型收

集的資訊將用於定義起始點和搜尋中心。 
3. 透過從測量屬性區域中的模式清單中選取圓形或方塊，選取要使用的搜尋區域類型。 
4. 對於方塊類型搜尋區域，透過變更寬度和長度方塊中的值來定義搜尋區域的大小，對於圓形類型搜

尋區域，透過變更內徑和外徑方塊中的值來定義搜尋區域的大小。PC-DMIS 將反白顯示搜尋區

域。 
5. 為要使用的高點程序定義增量和公差值。 
6. 視需要在對話方塊上進行任何其他變更。 
7. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。執行工件程式時，PC-DMIS 將搜尋，並隨后返回所定義

的搜尋區域中的最高點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要不使用 CAD 資料而為高點產生搜尋中心，則採集的第一個測點將指示起始點和搜尋中心的 X、Y、Z 
標稱值。PC-DMIS 還將顯示該測點的 I、J、K 路徑向量。此值指示 CMM 路徑向量的相反方向（從該表面

指向外）。若要定義一個新起始點，則使用測頭在所需中心點位置對表面進行取樣。連續的取樣將在起始

點和搜尋中心之間切換。 

1. 透過從測量屬性區域中的模式清單中選取圓形或方塊，選取要使用的搜尋區域類型。 
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2. 對於方塊類型搜尋區域，透過變更寬度和長度方塊中的值來定義搜尋區域的大小，對於圓形類型搜

尋區域，透過變更內徑和外徑方塊中的值來定義搜尋區域的大小。PC-DMIS 將反白顯示搜尋區

域。 
3. 為要使用的高點程序定義增量和公差值。 
4. 視需要在對話方塊上進行任何其他變更。 
5. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。執行工件程式時，PC-DMIS 將搜尋，並隨后返回所定義

的搜尋區域中的最高點。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可通過提供 X、Y 和 Z 值而鍵盤輸入高點搜尋區域的中心（亦即，方塊中間或圓心）。還可

透過輸入 X、Y、Z、I、J 和 K 值來定義起始點和相關的路徑向量。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 透過從測量屬性區域中的模式清單中選取圓形或方塊，選取要使用的搜尋區域類型。 
3. 對於方塊類型搜尋區域，透過變更寬度和長度方塊中的值來定義搜尋區域的大小，對於圓形類型搜

尋區域，透過變更內徑和外徑方塊中的值來定義搜尋區域的大小。PC-DMIS 將反白顯示搜尋區

域。 
4. 為要使用的高點程序定義增量和公差值。 
5. 視需要在對話方塊上進行任何其他變更。 
6. 按一下建立以將特徵插入到工件程式中。執行工件程式時，PC-DMIS 將搜尋，並隨后返回所定義

的搜尋區域中的最高點。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 

  



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

169 

建立自動線 

 

透過線測量選項，可定義 CMM 將用來測量所定義線的標稱線。 

若要存取直線選項，則請存取線的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 直線）。 

 
自動特徵對話方塊 - 線 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料在熒幕上產生自動線： 

1. 從限制清單中選取是或否。 
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2. 定義自動線： 

• 若從限制清單中選取是，則在所需表面上按一下兩次，以分別定義線的起始點和終止點。

PC-DMIS 將捕捉距與另一表面相交處最近的點，將這些點沿交線放置。PC-DMIS 將繪製

起始點位置、終止點位置和線，以及棱邊向量。 
• 若從限制清單選取否，則在所需表面上按一下，以定義線的起點。PC-DMIS 將捕捉距與另

一表面相交處最近的點，將此點沿交線放置。隨后，透過在長度方塊中輸入長度來定義線

的長度。PC-DMIS 將繪製起始點位置、符合該長度的線和線，以及棱邊向量。 

 
取樣限制自動線顯示起始點和終止點，及棱邊向量 (A) 和線向量 (B) 

3. 視需要變更對話方塊中的任何其他選項。 
4. 視需要變更測頭工具箱的觸測屬性標簽中的任何項目。   

例如，您可能要變更測點數值和深度值： 

 
類似的自動線顯示額外測點、深度值為 3 mm，棱邊向量為 0,-1,0 
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或者，您可能要沿另一表面測量此線。可透過變更棱邊向量來完成此操作。 

 
自動線變更后的棱邊向量爲 0,0,1，深度爲 -1 mm 

5. 按一下建立。PC-DMIS 將產生自動線。 

透過熒幕上線框資料建立 
若要使用線框資料在熒幕上產生線： 

1. 從限制清單中選取是或否。 
2. 透過使用滑鼠左鍵按一下所需線，選取表面的兩條棱邊（目標點將位於其上，若受另一點限制，則

僅按一下）。這些線應位於同一平面上。 
3. PC-DMIS 將繪製起始位置，且若建立限制線，則繪製終止點位置。還將繪製線向量和棱點向量。 
4. 請確認已選取正確的線。 
5. 視需要變更對話方塊和測頭工具箱的接觸路徑屬性標簽中的任何其他選項。 
6. 按一下建立。PC-DMIS 將產生一條線。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要使用線框資料生成線： 

• 所採集的第一個測點將指示 X、Y、Z 標稱起始點。第二個測點（若已從限制清單中選取是，則需

要此第二個測點）將產生此線的終止點。第二個測點之后，PC-DMIS 還將顯示 I、J、K 線向量和 
I、J、K 棱邊向量。 

• 任何其他測點將沿此線的長度均等間隔。路徑向量還將更新以反映向量點的所有先前測點的平均值

（不包括最近的測點）。 

在採集第二測點之后的任何時候可接受所顯示的資料。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 
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不使用 CAD 資料而建立 
若要產生線，而不使用 CAD 資料： 

1. 從限制清單中選取是或否。 
2. 若建立限制線，則採集兩個測點。若建立非限制線，則採集一個測點。 
3. 視需要變更對話方塊和測頭工具箱的接觸路徑屬性標簽上的任何其他項目。 
4. 按一下建立。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可鍵盤輸入所需的值以建立自動線。 

若要建立限制線： 

1. 從限制清單中選取是。 
2. 在測點數方塊中輸入測點數。 
3. 在測頭工具箱的接觸屬性標籤上的深度方塊中鍵入直線的深度。 
4. 鍵入起始點和終止點的 X、Y、Z 值。 
5. 輸入 I、J、K 向量。 
6. 視需要填充對話方塊中的任何其他選項。 
7. 按一下建立。PC-DMIS 將基於對話方塊中輸入的值產生線。 

若要建立非限制線： 

1. 從限制清單中選取否。 
2. 在測點數方塊中輸入測點數。 
3. 在測頭工具箱的接觸屬性標籤上的深度方塊中鍵入直線的深度。 
4. 鍵入起始點的 X、Y、Z 值。 
5. 輸入 I、J、K 向量。 
6. 在長度方塊中鍵入直線的長度。 
7. 視需要填充對話方塊中的任何其他選項。 
8. 按一下建立。PC-DMIS 將基於對話方塊中輸入的值產生線。 
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建立自動平面 

 

透過此平面自動選項，可定義平面測量。測量一個平面至少需要三個測點。 

若要存取平面選項，則存取平面的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 平面）。 

 
自動特徵對話方塊 - 平面 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料產生方槽： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在要放置平面的表面上按一下。PC-DMIS 將以從模型收集的資訊填充此對話方塊。 
3. 視需要對此對話方塊進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 
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透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生自動平面。 

若要產生平面： 

1. 存取自動特徵平面對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 平面）。  
2. 在該表面上至少按一下三次。 
3. 請確認已選取正確的特徵。此測頭路徑始終垂直於特徵，並垂直於當前測頭中心線向量。對話方塊

將顯示平面的中線點的值和向量。 
4. 視需要對該對話方塊和測頭工具箱的關聯路徑屬性標簽進行任何其他變更。 
5. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要以 CMM 使用線框資料產生平面： 

1. 存取自動特徵平面對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 平面）。  
2. 在要建立平面的表面上採集一個測點。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 表面。所顯示

的 X、Y、Z 值將反映平面的中心值。I、J、K 值反映表面法線向量。 
3. 視需要變更對話方塊和測頭工具箱的接觸路徑屬性標簽中的任何其他項目。 
4. 按一下操縱盒上的完成按鈕（或從對話方塊上按一下建立按鈕）。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件

中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生平面而不使用 CAD 資料： 

1. 存取自動特徵平面對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 平面）。  
2. 在表面上至少採集三個測點。 
3. 視需要採集更多測點。PC-DMIS 將會使用來自所有測點的資料。所顯示的 X、Y、Z 為算出的平面

中心。 
4. 視需要對該對話方塊和測頭工具箱的關聯路徑屬性標簽進行任何其他變更。 
5. 按一下建立按鈕。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此平面輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 中心值。 

1. 存取自動特徵平面對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 平面）。  
2. 鍵盤輸入 X、Y、Z、I、J、K 值。 
3. 在測頭工具箱的觸測屬性標簽中，鍵盤輸入測點數和層數值。 
4. 對自動特徵對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
5. 按一下建立。 
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PC-DMIS 隨后將使用指定的模式產生合適的測點數。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔

中的模式清單主題。 
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建立自動圓 

 

透過此圓自動選項，可定義圓測量。當圓位於特定平面（不平行於任何工作平面）中時，或若對於部分圓

需要均等間隔的測點，此測量類型尤為有用。測量一個圓至少需要三個測點。測量圓所需測點的預設數目

係基於設定模式中的預設設置。 

要存取圓選項，則存取某個圓的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 圓）。   

 
自動特徵對話方塊 - 圓 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用曲面資料建立一個圓： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 在所需圓的外側或內側按一下。對話方塊將根據距您在工件模型上按一下的位置最近的所選自動圓

的 CAD 資料來顯示中心點和直徑。 
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3. 視需要對此對話方塊進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料來產生圓，則在孔中或外柱上採集最小三個測點。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測

位置最近的 CAD 表面。所顯示的 X、Y、Z 值反映最近的 CAD 圓，而非實際的測點。I、J、K 值反映表面

法線向量。若未找到 CAD 圓，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生自動圓。 

若要建立圓： 

1. 在圓上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將反白顯示距在工件模型上按一下的位置最近的位置的所

選圓。 
2. 請確認已選取正確的特徵。此測頭路徑始終垂直於特徵，並垂直於當前測頭中心線向量。一旦指定

某線，此對話方塊將會顯示所選取圓中心點的數值和直徑。 
3. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

備註：如果下面的 CAD 元素不是圓或圓弧，則需要另外的點擊以識別特徴。若 PC-DMIS 未反白顯示正確

的特徵，則請嘗試在此圓的至少兩個其他位置按一下。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要在不使用 CAD 資料的情況下建立圓： 

1. 在曲面上採集三個測點，以找到圓所處的平面。 
2. 在孔內（或螺栓上）採集另外三個測點。PC-DMIS 使用所有三個測點計算自動圓的直徑。可採集

另外的測點。PC-DMIS 將使用所有測量測點的資料，直至按一下建立按鈕。所顯示的 X、Y、Z 為
算出的圓形（或外柱）中心。 

3. 視需要對該對話方塊和測頭工具箱的關聯路徑屬性標簽進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此圓輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 中心值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動橢圓   

 

透過橢圓自動特徵選項，可定義一個橢圓。橢圓特徵類型的工作方式非常类似於薄壁件圆特徵。當橢圓位

於不與工作平面中任一者平行的特定平面中時，此類型尤其有用。若對於部分橢圓要求測點間距相等，則

也有用。測量橢圓最少需要五個測點。 

若要存取橢圓選項，請存取橢圓自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 橢圓）。 

 
自動特徵對話方塊 - 橢圓 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在圖形顯示視窗中所顯示的橢圓上按一下。PC-DMIS 將計算所需的 X、Y、Z 資料和 

I、J、K 資料。 
3. 視需要對此對話方塊進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 
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透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生橢圓測量，則在橢圓上最少採集五個測點。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位

置最近的 CAD 表面。所顯示的 X、Y、Z 值反映最近的 CAD 橢圓，而非實際的測點。I、J、K 值反映表面

法線向量。若未找到 CAD 橢圓，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
1. 在橢圓上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。 
2. 請確認已選取正確的特徵。此測頭路徑始終垂直於特徵，並垂直於當前測頭中心線向量。一旦指示

此線，對話方塊將顯示所選橢圓中心點和直徑的值。 
3. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
4. 按一下建立。 

備注： 若基礎 CAD 元素不為橢圓，則可能需要額外的點擊來識別特征。若 PC-DMIS 未反白顯示正確的特

徵，則請嘗試在此橢圓的至少兩個其他位置按一下。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生橢圓，而不使用 CAD 資料： 

1. 在表面上採集三個測點，以尋找此橢圓所處於的平面。 
2. 在孔中（或外柱上）採集五個其他測點。 

PC-DMIS 將使用這些資料來計算薄壁件橢圓。在按一下建立按鈕之前，可採集其他測點。所顯示的 X、
Y、Z 為算出的橢圓中心。同時還顯示算出的大直徑和小直徑，以及方向向量。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此橢圓鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。另外，還可鍵盤輸入大、小直徑以及角

度向量 I2、J2、K2。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動圓槽   

 

透過圓槽選項，可定義圓槽測量。當不需測量一系列線和圓，或自其構造交點和中點時，此測量類型尤其

有用。測量圓槽最少需要六個測點。 

 
圓槽 6 個測點 

若要存取圓槽選項，請存取圓槽的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 圓槽）。 

 
自動特徵對話方塊 - 圓槽 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 
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透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料產生圓槽測量： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，僅在圖形顯示視窗中顯示的槽的任何部分上按一下。 
3. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生圓槽測量，則在每條弧上觸測三次。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生圓槽。使用模擬測頭，在圖形顯示視窗中顯示的槽的任何線附近按一下。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要以 CMM 使用線框資料產生圓槽測量，則在每條弧上觸測三次。 

注：若定義槽末端的 CAD 資料爲圓或弧類型（即 IGES 實體 100），PC-DMIS 自動在弧上另外採集兩個

測點。若兩端均爲此類型，則在每個弧上各觸測一下就足以測量此類特徵。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生圓槽而不使用 CAD 資料，則在每條弧上觸測三次（總共六個測點）。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此圓槽鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文件中的「模式清單」主題。 
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建立自動方槽   

 

透過方槽選項，可定義方槽測量。當不需測量一系列線並自其構造交點和中點時，此測量類型尤其有用。

測量方槽必須具有五個測點（或若選取寬度測量核取方塊，則需要六個測點）。 

若曲面向量為 0,0,1，角度向量為 1,0,0，PC-DMIS 會按照以下方式採點： 

  

 
以五個測點測量方槽 

 
以六個測點測量方槽 

   
若要存取方槽選項，則存取方槽的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 方槽）。 
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自動特徵對話方塊 - 方槽 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料產生方槽： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用滑鼠，在方槽附近的任何表面上按一下。PC-DMIS 將以從模型收集的資訊填充此對話方塊。 
3. 視需要對此對話方塊進行任何其他變更。 
4. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生方槽測量： 

1. 使用測頭在槽的長邊上觸測兩次。 
2. 在該槽的短邊上觸測工件。 
3. 繼續圍繞槽觸測下一個長邊。 
4. 觸測最后一條短邊。 
5. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
6. 按一下建立。 

備注：觸測順序應為圓形模式（順時針或逆時針）。 
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對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
若要使用線框 CAD 資料產生方槽： 

1. 使用滑鼠，在方槽附近按一下。PC-DMIS 將以從模型收集的資訊填充此對話方塊。 
2. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
3. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 
若要以 CMM 使用線框資料產生方槽測量： 

1. 使用測頭在槽的長邊上觸測兩次。 
2. 在該槽的短邊上觸測工件。 
3. 繼續圍繞槽觸測下一個長邊。 
4. 觸測最后一條短邊。 
5. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
6. 按一下建立。 

備注：觸測順序應為圓形模式（順時針或逆時針）。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生方槽而不使用 CAD 資料： 

1. 使用三個測點尋找頂端表面。 
2. 在槽的長邊中的一條邊上採集兩個測點。 
3. 以順時針方向在槽的三條剩余邊中的每一條邊上採集一個測點。（總共應為八個測點。（總共應爲

八個測點。） 
4. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
5. 按一下建立。 

備注：測點順序應為圓形模式（順時針或逆時針）。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此方槽鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文件中的「模式清單」主題。 
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建立自動凹槽 

 

透過凹槽測量選項，可定義凹槽測量。凹槽係三側方槽。當需要測量一系列線並自其構造交點和中點時，

此測量類型尤其有用。測量凹槽需要四個測點。 

若要存取凹槽選項，請存取凹槽的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 凹槽）。 

 
自動特徵對話方塊 - 凹槽 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料產生凹槽測量： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 使用模擬測頭，以與使用 CMM 相同的順序在 CAD 曲面上採集五個測點（請參閱以下「以 CMM 

使用表面資料建立」）。 
3. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
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4. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

若要以 CMM 使用表面資料產生凹槽測量： 

1. 使用測頭在凹槽開口的相對一側上觸測兩次。此將沿棱邊定義線。 

 
2. 在凹槽的平行一側上觸測工件一次，並在另一側上觸測一次。此將定義長度。該點沿棱邊線位於平

行兩側的中間。 

 
3. 在開口側上採集一個測點。此定義凹槽的寬度。 

 
4. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
5. 按一下建立。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生凹槽。 
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使用模擬測頭： 

1. 使用測頭在凹槽開口的相對一側上觸測兩次。此將沿棱邊定義線。 

 
2. 在凹槽的平行一側上觸測工件，隨后在另一側上觸測。此將定義長度。該點沿棱邊線位於平行兩側

的中間。 

 
3. 在開口棱邊上觸測一次。此定義凹槽的寬度。 

 
4. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
5. 按一下建立。 

透過以 CMM 使用線框資料建立 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

若要以 CMM 使用線框資料產生凹槽測量： 

1. 使用測頭在凹槽開口的相對一側上觸測兩次。此將沿棱邊定義線。 

 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

188 

2. 在凹槽的平行一側上觸測工件，隨后在另一側上觸測。此將定義長度。該點沿棱邊線位於平行兩側

的中間。 

 
3. 在開口棱邊上觸測一次。此定義凹槽的寬度。 

 
4. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
5. 按一下建立。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生凹槽而不使用 CAD 資料： 

1. 使用三個測點尋找頂端表面。 
2. 使用測頭在凹槽開口的相對一側上觸測兩次。此將沿棱邊定義線。 
3. 在凹槽的平行一側上觸測工件，隨后在另一側上觸測。此將定義長度。該點沿棱邊線位於平行兩側

的中間。 
4. 在開口棱邊上觸測一次。此定義凹槽的寬度。 
5. 根據需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他修改。 
6. 按一下建立。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此凹槽鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動多邊形 

 

使用多邊形對話方塊可定義多邊形自動特徵，並將其插入至工件程式中。多邊形係由三或三條以上相同距

離的邊組成的任何特徵。例如，六邊形或八邊形均為多邊形特徵。初步使用此自動特徵來測量螺母和螺

栓。 

 
多邊形自動特徵範例 

若要定義並插入多邊形選項，請存取多邊形的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 多邊形）。 
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自動特徵對話方塊 - 多邊形 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用 CAD 模型來建立 
1. 存取多邊形自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 多邊形）。 
2. 在邊數方塊中，定義多邊形特徵擁有的邊數。 
3. 在圖形顯示視窗中的所需多邊形特徵上按一下。PC-DMIS 將填充多邊形的中心點資訊，並繪製一

些初步路徑線。當變更該對話方塊時，請注意 PC-DMIS 將動態更新路徑以反映這些變更。 

 
顯示的初步路徑線，顯示每側 2 個測點 

4. 在測點數對話方塊中，定義 PC-DMIS 在測量各邊時將採集的測點數。PC-DMIS 在特徵的第一條

邊上將始終採集至少兩個測點，以定義特徵的角度向量。 
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5. 在方向區域中，透過分別選取孔或外柱來確定其為內部多邊形還是外部多邊形。 
6. 在 Corn. Rad. 方塊中定義棱角半徑。該值可確定應離 PC-DMIS 棱角多遠的距離上在多邊形邊上

採點。該值有助於避免在棱角內直接採集測點。 
7. 請確保直徑方塊中多邊形的直徑正確。對於常見的偶數條邊的多邊形，直徑爲兩個相對邊之間的距

離。對於其他多邊形，如等邊三角形，此值是多邊形內接最大圓半徑的兩倍。當在多邊形上按一下

時，PC-DMIS 將自動填充此值。 
8. 視需要對對話方塊和測頭工具箱進行任何其他變更。 
9. 按一下建立。PC-DMIS 將多邊形自動特徵插入到工件程式中。 

透過使用 CMM 建立： 
僅透過使用機器測頭在工件上採集測點，可“了解”自動多邊形的位置。以所需資訊填充對話方塊。在多邊形

自動特徵對話方塊保持打開的情況下，在多邊形邊的一邊上採集一個測點。第一個測點之后，熒幕底部的

狀態條將顯示其他說明。遵循狀態條上的提示完成多邊形的建立。完成時按一下建立。 

透過輸入資料建立 
若已知多邊形的理論資料，則亦可僅透過在合適欄位中輸入其理論資料來建立多邊形自動特徵。使用多邊

形自動特徵對話方塊，指定 XYZ 中心和 IJK 向量資訊。定義邊數、每邊的測點數、直徑和棱角半徑。完成

時按一下建立。 
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建立自動圓柱   

 

透過圓柱測量選項，可定義圓柱測量。當對於部分圓柱而言要求測點間距相等時，此測量類型尤其有用。

測量自動圓柱最少需要六個測點。 

若要存取圓柱選項，請存取圓柱的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 圓柱）。 

 
自動特徵對話方塊 - 圓柱 

備註：某些點的模式（如兩列等距的三點或兩列等距的四點）有多種構造或測量圓柱的方式，PC-DMIS 的
最佳擬合演算法可能使用非預期的解構造或測量圓柱。爲取得最佳結果，測量或構造圓柱應使用能消除不

想要的解的點模式。 
 
同時，當建立和測量自動圓柱時，請確保參閱 PC-DMIS 核心文件中的「正確設定圓柱參數的註意事項」主

題。 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

  



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

193 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用曲面資料建立一個圓柱： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 定位游標（所需圓柱之外或之內）。 
3. 按一下圓柱附近的曲面。PC-DMIS 將反白顯示所選的圓柱。對話方塊將根據所選圓柱的 CAD 資料

顯示中心點和直徑。其選取圓柱上距您在工件模型上按一下的位置最近的一端。 
4. 透過定義測頭工具箱的關聯路徑屬性標簽的起始深度和終止深度，定義圓柱的長度。 
5. 視需要對該對話方塊和測頭工具箱的關聯路徑屬性標簽進行任何其他變更。 
6. 按一下建立按鈕。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生一個圓柱： 

1. 在孔中或外柱上採集三個測點。 
2. 移動測頭到另一深度 
3. 採集三個其他測點。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 表面。 

所顯示的 X、Y、Z 值反映最近的 CAD 圓柱，而非實際的測點。I、J、K 值反映表面法線向量。若未找到 
CAD 圓柱，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生圓柱。 

若要使用線框資料產生圓柱： 

1. 在圓柱上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的線，並將選取圓柱上距您在工件模型

上按一下的位置最近的一端。 
2. 請確認已選取正確的特徵。 

此測頭路徑始終垂直於特徵，並垂直於當前測頭中心線向量。一旦已指定線，此對話方塊顯示所選取圓柱

中心點和直徑的數值。 

備注：若基礎 CAD 元素不為圓柱、圓或弧，則可能需要額外的點擊來識別特征。若 PC-DMIS 未反白顯示

正確的特徵，則請嘗試在此圓柱的至少兩個其他位置按一下。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要在不使用 CAD 資料的情況下建立圓柱： 

1. 在表面上採集三個測點，以尋找此圓柱所處於的平面。 
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2. 在孔中（或外柱上）採集三個測點。 
3. 在另一層上採集三個其他測點。  

PC-DMIS 將使用全部六個測點來計算薄壁件圓柱。若 PC-DMIS 不便識別特征類型，有時採集兩層之間的

測點比較有用。PC-DMIS 將使用所有測量測點的資料，直至選取建立按鈕。所顯示的 X、Y、Z 為算出的

圓柱（或外柱）中心。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此圓柱鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動圓錐 

 

透過圓錐測量選項，可定義圓錐測量。當對於部分圓錐而言要求測點間距相等時，此測量類型尤其有用。

測量自動圓錐最少需要六個測點。 

若要存取圓錐選項，請存取圓錐的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 圓錐）。 

 
自動特徵對話方塊 - 圓錐 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料產生一個圓錐： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 定位游標（所需圓錐之外或之內）。 
3. 在圓錐表面上按一下。PC-DMIS 將反白顯示所選的圓錐。對話方塊將根據所選圓錐的 CAD 資料顯

示中心點、角度和直徑。 
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4. 視需要對此對話方塊進行任何其他變更。 
5. 按一下建立。 

請注意，版本 3.6 或更早的版本的外部圓錐（外柱）可能需要對其向量和長度求反操作，以便于正確測

量。 

透過以 CMM 使用表面資料建立 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

若要以 CMM 使用表面資料產生一個圓錐： 

1. 在孔中或外柱上採集三個測點。 
2. 移動測頭到另一深度。 
3. 採集三個其他測點。PC-DMIS 將穿過距測頭觸測位置最近的 CAD 表面。 

所顯示的 X、Y、Z 值反映最近的 CAD 圓錐，而非實際的測點。I、J、K 值反映表面法線向量。若未找到 
CAD 圓錐，則 PC-DMIS 將顯示最近的點，並詢問是否採集其他測點。 

請注意，版本 3.6 或更早的版本的外部圓錐（外柱）可能需要對其向量和長度求反操作，以便于正確測

量。 

透過熒幕上線框資料建立 
線框 CAD 資料亦可用於產生圓錐。 

若要使用線框資料產生圓錐： 

1. 在圓錐上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。將獲得圓錐中心、表面向量

和直徑。 
2. 在表示圓錐另一端的第二條線上按一下，以計算角度。 

此測頭路徑始終垂直於特徵，並垂直於當前測頭中心線向量。一旦指示此線，對話方塊將顯示所選圓錐中

心點和直徑的值。 

請注意，版本 3.6 或更早的版本的外部圓錐（外柱）可能需要對其向量和長度求反操作，以便于正確測

量。 

備注：若基礎 CAD 元素不為圓錐、圓或弧，則可能需要額外的點擊來識別特征。若 PC-DMIS 未反白顯示

正確的特徵，則請嘗試在此圓錐的至少兩個其他位置按一下。 

不使用 CAD 資料而建立 
若要產生圓錐而不使用 CAD 資料： 

1. 在表面上採集三個測點，以尋找此圓錐所處於的平面。 
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2. 在孔（或外柱上）的相同層處採集三個測點。 
3. 在較首三個測點低或高的層採集至少一個測點（採集多達三個測點以獲得圓錐的精確定義）。 

請注意，版本 3.6 或更早的版本的外部圓錐（外柱）可能需要對其向量和長度求反操作，以便于正確測

量。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此圓錐鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文檔中的模式清單主題。 
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建立自動球體 

 

透過此球體薄壁件選項，可定義球體測量。當球體位於特定的不與工作平面中任一者平行的平面中時，此

測量選項尤其有用。測量自動球體最少需要四個測點。   

若要存取球體選項，則存取球體的自動特徵對話方塊（插入 | 特徵 | 自動 | 球體）。 

 
自動特徵對話方塊 - 球體 

此對話方塊打開后，視情況使用以下方法之一建立特徵： 

透過使用表面資料在熒幕上建立 
若要使用表面資料生成球體： 

1. 按一下表面模式圖示 。 
2. 將游標置於圖形顯示視窗中以指示所需球體。 
3. 按一下滑鼠左鍵。 

一旦指示點，對話方塊將顯示所選球體和向量的值。 
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透過以 CMM 使用表面資料建立 
若要以 CMM 使用表面資料產生球體，則使用測頭在四個位置觸測球體。 

若在選取建立按鈕之前檢測到其他滑鼠點擊動作，則 PC-DMIS 將找到測量點附近的最佳球體。 

對於此測量方法，應從模式清單選取尋找標稱值選項。有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文
檔中的模式清單主題。 

透過熒幕上線框資料建立 
若要使用線框 CAD 資料產生球體： 

1. 選擇要測量的球體。PC-DMIS 將反白顯示選定球體（若可用）。（若選定其他特徵，可嘗試另外

採集兩個測點。） 
2. 請確認已選取正確的特徵。 

一旦指示球體，對話方塊將顯示所選 DCC 球體和向量的值。 

透過鍵盤輸入資料而建立 
透過此方法，可為此球體鍵盤輸入所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。 

1. 在對話方塊中輸入特徵的所需 X、Y、Z、I、J、K 值。 
2. 按一下建立將特徵插入至工件程式中。 

有關標稱值的更多資訊，請參閱 PC-DMIS Core 文件中的「模式清單」主題。 
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掃描 

• 掃描導覽 
• 執行進階掃描 
• 執行「基礎掃描」 
• 執行手動掃描 
• 處理截面切割 
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掃描：導覽 

透過 PC-DMIS 和 CMM 測量機，您可以使用 TTP（接觸觸發測頭）在 DCC（直接計算機控制）模式下以

指定增量掃描工件表面。另外，如果您在手動模式下操作，應同時使用接觸觸發測頭或硬測頭執行手動掃

描。 

DCC TTP 掃描亦稱為針步類型掃描，因為當與工件表面接觸時類似於縫紉機的針步操作，此操作是由 PC-
DMIS 和 CMM 控制器驅動的。這可為您提供一種智慧型自適應算法，可對準確的測頭補償計算表面常規向

量。 

DCC 連續接觸掃描（使用模擬測頭完成掃描）保持與工件表面的持續接觸。PC-DMIS 將掃描參數發送至

控制器。控制器掃描工件，然後通知 PC-DMIS 基於所選擇參數的掃描點。連續接觸掃描通常會産生大量的

點資料，這些資料産生的相對較快。 

這些不同的掃描方法對於數字化處理工件表面的設定檔相當有用。 

 
面片掃描之表面繪圖範例 

若要掃描工件的特徴和表面，PC-DMIS 會為您提供這些掃描：基礎掃描、進階掃描和手動掃描。 

本章主要討論插入 | 掃描子功能表的可用選項： 

• 執行進階掃描 
• 執行「基礎掃描」 
• 執行手動掃描 
• 處理截面切割 

重要：此掃描對話方塊內的掃描選項將在 PC-DMIS 核心文件的「掃描工件」一章中進行討論。 
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執行進階掃描 

進階掃描係由接觸觸發測頭 (TTP) 執行的 DCC 針步類型掃描，並且在某些掃描中使用模擬測頭。這些掃

描由 PC-DMIS 和 CMM 控制器驅動。DCC 掃描程序使用智慧型、自適應算法，此算法可計算精確測頭補

償的曲面常規向量。 

這些進階掃描利用 TTP，允許曲面上設定檔的自動點對點數字化操作。僅需指定 DCC 掃描的所需參數，

請選取測量按鈕，PC-DMIS 內掃描算法將會控制測量過程。 

PC-DMIS 支援的進階掃描類型包括： 

• 開線 
• 閉線 
• 面片 
• 周長 
• 章節 
• 旋轉 
• 自由曲面 
• UV 
• 格線 

有關用於執行這些掃描之掃描對話方塊內可用選項的資訊，請參閱 PC-DMIS 核心文件中的「掃描對話方塊

的一般功能」一章。 
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執行「開線進階掃描」  

 
「開線掃描」對話方塊 

插入 | 掃描 | 開線方法將會掃描敞開端直線上的表面。此過程會使用直線的起點和終點，並會使用切平面計

算的方向點。執行掃描時測頭將始終在切平面內。如「方向技術區域」所述，有三種不同類型的「開線」

方向技術。 

 
開線掃描範例 

建立開線掃描 
1. 確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。 
2. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
3. 從子功能表中選取插入 | 掃描 | 開線。螢幕上會出現開線掃描對話方塊。 
4. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
5. 從方向 1 技術清單中選取適合的「開線」類型。 
6. 根據「開線」掃描的類型，在可用的最大增量、最小增量、最大角度和最小角度方塊內鍵入適合的

增量和角度值。 
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7. 如果您要掃描多個表面，則考慮透過使用選取核取方塊選取表面，如「圖形標籤」主題內容之所

述。 
8. 根據「邊界點區域」主題所述之適合程序，新增點 1（起始點）、點 D（掃描方向）以及點 2（結

束點）。 
9. 在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。 
10. 對初始向量區域內的向量進行所需的變更。若要執行此操作，按兩下向量，對編輯掃描項目對話方

塊進行變更，然後按一下確定返回開線掃描對話方塊。 
11. 從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。 
12. 在標稱值區域的公差方塊內，鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。 
13. 在執行控制區域內，從執行清單中選取適合的執行模式。 
14. 若使用薄件，在圖形標籤之厚度方塊內鍵入工件的厚度。 
15. 若需要，在執行標籤內的區域中選取任何核取方塊。 
16. 若使用模擬測頭，則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。 
17. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。產生此掃描後，PC-DMIS 會在起始點處開始掃描，並會沿所選取的方向進行掃描直

至到達結束點。 
18. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
19. 若需要，使用相同標籤內的曲線路徑區域，令理論路徑與曲線路徑匹配。 
20. 根據需要對掃描進行另外的修改。 
21. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 

若要在 3D 線框 CAD 模型上建立「開線掃描」 
若要在線框模型上執行「開線掃描」，您應使用 3D 線框 CAD 檔案。您需要 3D 線定義待掃描特徴的形狀

及其深度（3D 方面）。此類型的掃描按照上述的相同程序進行操作。 

若要在 2D 線框 CAD 模型上建立「開線掃描」 
如果您必須在 2D 線框檔案上執行「閉線掃描」，您可透過此操作完成其他一些額外工作。 

1. 匯入 2D CAD 檔案。CAD 原點需要位於 CAD 某些位置上，並不會離開主題座標（這可使操作更

為容易）。 
2. 選取插入 | 特徴 | 構造 | 直線。構造直線對話方塊出現。 
3. 選取座標系。此操作會在 CAD 原點構造一條直線，為 2D CAD 資料表面的法線。 
4. 存取「編輯」視窗，如果測量單位使用公釐，則將直線的長度從 1（預設值）變更為更長的長度，

如 5 或 10。對於使用英吋的程式，則可忽略此步驟。 
5. 將工件程式（僅特徴）匯出至 IGES 或 DXF 檔案類型，並將匯出檔案儲存至選擇的目錄上。 
6. 返回工件程式，並刪除您已建立的「座標系線」。 
7. 匯入您剛剛匯出至相同工件程式內的檔案。當出現提示時，按一下合併以將 CAD 線合併入「圖形

顯示」視窗內。此時，CAD 模型應具備其他 CAD 線餘下部分的 CAD 法線。 
8. 存取開線掃描對話方塊。 
9. 按一下圖形標籤，然後選取選取核取方塊。 
10. 按一下定義待掃描特徴的每個線。從掃描開始的位置處開始，按順序選取將進行掃描的線。 
11. 選取深度核取方塊。 
12. 按一下匯入的線，此線為所有其他線的法線。 
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13. 清除選取核取方塊的內容。此時，在由定義表面形狀的線以及定義深度的線所構成之理論表面上，

您可選取邊界點 1、D 和 2。 
14. 如果處於線上模式下，選取測量核取方塊。從標稱值方法區域中選取尋找標稱值。在公差方塊內，

選取適合的公差值。 
15. 按一下建立。PC-DMIS 會插入掃描，如果處於線上模式下，則會開始執行掃描以尋找標稱值。 
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執行「閉線進階掃描」 

 
「閉線掃描」對話方塊  

插入 | 掃描 | 閉線將會在指定的起點開始掃描表面，並在此點處完成掃描。此類型的掃描為閉線掃描，因為

它會返回至起始點處。這對於掃描圓特徴或插槽相當有用。此過程需要對起始點位置和方向點進行定義。

採集測點的增量值由使用者提供。 

PC-DMIS 將對如下定義的表面進行掃描。 

  

 

A - 起始點和結束點 
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使用圓孔內掃描點進行閉線掃描的範例 

若要建立閉線掃描 
1. 確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。 
2. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
3. 從子功能表中選取插入 | 掃描 | 閉線。螢幕上會出現閉線掃描對話方塊。 
4. 若要使用自訂名稱，在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
5. 從技術方向 1 清單中選取適合的「閉線」類型。 
6. 根據「閉線」掃描的類型，在最大增量、最小增量、最大角度和最小角度方塊內鍵入適合的增量和

角度值。 
7. 如果掃描穿過多個表面，可考慮透過使用「圖形標籤」主題所述之選取核取方塊選取表面。 
8. 透過按照「邊界點區域」主題所述之適合過程新增點 1（起始點）和點 D（掃描的方向）。 
9. 從測點控制區域內的測點類型清單中選取要採集的正確測點類型。 
10. 對初始向量區域內的向量進行任何所需的變更。若要執行此操作，請按兩下向量，對編輯掃描項對

話方塊進行變更，並按一下確定返回閉線掃描對話方塊。 
11. 從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。 
12. 在標稱值區域的公差方塊內，鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。 
13. 從執行控制區域內的執行清單中選取適合的執行模式。 
14. 若使用薄件，在圖形標籤之厚度方塊內鍵入工件的厚度。 
15. 若需要，在執行標籤內的區域中選取任何核取方塊。 
16. 若使用模擬測頭，則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。 
17. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。產生掃描後，PC-DMIS 會在起始點處開始掃描，並按照特徴周圍的選取方向執行掃

描，直至它返回至起始點。 
18. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
19. 若需要，使用相同標籤內的曲線路徑區域，令理論路徑與曲線路徑匹配。 
20. 根據需要對掃描進行另外的修改。 
21. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 

若要在 3D 線框 CAD 模型上建立「閉線掃描」 
若要在線框模型上執行「閉線掃描」，您應使用 3D 線框 CAD 檔案。您需要 3D 線定義待掃描特徴的形狀

及其深度（3D 方面）。此類型的掃描按照上述的相同程序進行操作。 
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若要在 2D 線框 CAD 模型上建立「閉線掃描」 
如果您必須在 2D 線框檔案上執行「閉線掃描」，您可透過此操作完成其他一些額外工作。 

1. 匯入 2D CAD 檔案。CAD 原點需要位於 CAD 某些位置上，並不會離開主題座標（這可使操作更

為容易）。 
2. 選取插入 | 特徴 | 構造 | 直線。構造直線對話方塊出現。 
3. 選取座標系。此操作會在 CAD 原點構造一條直線，為 2D CAD 資料表面的法線。 
4. 存取「編輯」視窗，如果測量單位使用公釐，則將直線的長度從 1（預設值）變更為更長的長度，

如 5 或 10。對於使用英吋的程式，則可忽略此步驟。 
5. 將工件程式（僅特徴）匯出至 IGES 或 DXF 檔案類型，並將匯出檔案儲存至選擇的目錄上。 
6. 返回工件程式，並刪除您已建立的「座標系線」。 
7. 匯入您剛剛匯出至相同工件程式內的檔案。當出現提示時，按一下合併以將 CAD 線合併入「圖形

顯示」視窗內。此時，CAD 模型應具備其他 CAD 線餘下部分的 CAD 法線。 
8. 存取開線和閉線對話方塊。 
9. 按一下圖形標籤，然後選取選取核取方塊。 
10. 按一下定義待掃描特徴的每個線。從掃描開始的位置處開始，按順序選取將進行掃描的線。 
11. 選取深度核取方塊。 
12. 按一下匯入的線，此線為所有其他線的法線。 
13. 清除選取核取方塊的內容。此時，在由定義表面形狀的線以及定義深度的線所構成之理論表面上，

您可選取 1（起始點）和 D（方向）。 
14. 如果處於線上模式下，選取測量核取方塊。從標稱值方法區域中選取尋找標稱值。在公差方塊內，

選取適合的公差值。 
15. 按一下建立。PC-DMIS 會插入掃描，如果處於線上模式下，則會開始執行掃描以尋找標稱值。 
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執行面片進階掃描 

  
「面片掃描」對話方塊 

面片掃描類似於一系列相互平行的開線掃描。 插入 | 掃描 | 面片方法將會根據針對方向 1 技術和方向 2 技
術區域所選取之技術掃描平面。執行掃描時測頭將始終在切

平面內。方向 1 技術會指定第一個和第二個邊界點之間的方

向。方向 2 技術指定第二個和第三個邊界點之間的方向。

PC-DMIS 將會掃描方向 1 技術區域指定表面上的工件。當

遇到第二個邊界點時，PC-DMIS 將會自動移動至方向 2 技
術區域指定的下一列。 

  

 

A - 方向 1 技術 

B - 方向 2 技術 
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面片掃描範例 

若要建立面片掃描 
1. 確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。 
2. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
3. 從子功能表中選取插入 | 掃描 | 面片。螢幕上會出現面片掃描對話方塊。 
4. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
5. 從方向 1 技術清單選取第一個方向的適合面片掃描類型，根據所選取的技術，在可用的最大增量、

最小增量、最大角度和最小角度方塊內鍵入適合的增量和角度值。 

備註：若主體技術選取用於第一個方向，則其必須選取用於第二個方向。 

6. 從方向 2 技術清單中選取第二個方向的適合面片掃描，根據所選取的技術，在可用的最大增量、最

小增量、最大角度和最小角度方塊內鍵入適合的增量和數值。 
7. 如果您要掃描多個表面，則考慮透過使用選取核取方塊選取表面，如「圖形標籤」主題內容之所

述。 
8. 新增點 1（起始點）、點 D（開始掃描的方向）、點 2（第一條直線的終點）、點 3（産生最小區

域），必要時新增點 4（構成正方形或矩形區域）。此操作會選取要掃描的區域。透過「邊界點區

域」主題所述之適合程序挑選這些點。 
9. 對初始向量區域內的向量進行所需的變更。若要執行此操作，請按兩下向量，對編輯掃描項對話方

塊進行變更，並按一下確定返回路徑掃描對話方塊。 
10. 從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。 
11. 在標稱值區域的公差方塊內，鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。 
12. 在執行控制區域內，從執行清單中選取適合的執行模式。 
13. 若使用薄件，在圖形標籤之厚度方塊內鍵入工件的厚度。 
14. 若需要，在執行標籤內的區域中選取任何核取方塊。 
15. 若使用模擬測頭，則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。 
16. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。產生掃描後，PC-DMIS 會在起始點處開始掃描，並按照所選取的方向執行掃描，直

至它返回至邊界點。之後，掃描來回移動，以沿所選取區域掃描列，以指定增量掃描列，直至完成

此掃描過程。 
17. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
18. 根據需要對掃描進行另外的修改。 
19. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 
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執行「圓周進階掃描」 

 
「圓周掃描」對話方塊  

插入 | 掃描 | 圓周掃描不同於其他線性掃描，這是由於這些掃描在執行之前完全從 CAD 資料中進行建立。

僅當存在可用的 CAD 表面資料時，此種類型的掃描可用。它可允許 PC-DMIS 在開始掃描之前確切知道其

所處位置（較少出現錯誤）。 

 
外圓周掃描範例 

兩種類型的圓周掃描 
有兩種不同的可用圓周掃描類型，即外圓周掃描和內圓周掃描。 

1. 外圓周掃描會沿所選取表面邊界的外緣執行掃描。外圓周掃描具備穿過多表面邊界以建立單個掃描

的能力。 
2. 內圓周掃描會沿給定表面內部的邊界曲線執行掃描。通常情況下，這些曲線的類型可定義諸如圓

孔、插槽或螺栓之類的特徴。與外圓周掃描不同，內圓周掃描僅限於單個表面的內部。 
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下圖（掃描 1 和掃描 2）闡述了兩種類型的圓周掃描。在掃描 1中，已選取四個表面。每個表面與另個表面

的邊界相比鄰，但每個表面的外部構成複合邊界（用實線標示）。偏移距離為掃描偏離複合邊界的數量

（用虛線標示）。在掃描 2 中，圓孔的邊界用於建立內圓周掃描的路徑。 

 
掃描 1 
    

A - 表面 1 

B - 表面 2 

C - 表面 3 

D - 表面 4 

   

 
掃描 2 
  

  

  

建立外圓周掃描或內圓周掃描的過程相同，並進行如下簡單介紹： 

若要建立「圓周掃描」 
若要建立「圓周掃描」： 

1. 存取圓周 掃描對話方塊（插入 | 掃描 | 圓周）。 
2. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
3. 對於內圓周掃描，選取執行標籤內的內邊界核取方塊。 
4. 選取用於建立邊界的表面。如果選取多個表面，則應按照掃描將會穿過的先後順序選取表面。若要

選取所需的表面： 

• 確保選取核取方塊已在圖形標籤內進行選取。 
• 依次按一下將在掃描中使用的表面。當處於已選取狀態時，每個表面都會反白顯示。 
• 選取所需表面後，清除選取核取方塊。 

5. 在開始掃描所處的邊界附近按一下表面。這就是「起始點」。 
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6. 沿將執行掃描的方向第二次按一下相同的表面。這就是方向點。 
7. 若需要，按一下結束掃描所處位置上的點。此點係可選點。如果未提供終點，則掃描會在其起點處

結束。   

備註：PC-DMIS 會自動提供結束點。如果未使用此結束點，則透過反白顯示邊界點清單內的編號（預設值

為 2）並按一下刪除按鈕刪除此點。 

8. 在掃描構造區域內鍵入適合的數值。包括如下方塊： 

• 增量方塊 
• CAD 公差方塊 
• 偏移方塊 
• 偏移公差 (+/-)方塊。 

9. 選取計算邊界按鈕。將計算從建立掃描處開始的邊界。邊界上的橘色點會標示出進行圓周掃描時要

採集的測點位置。 

備註：邊界計算應爲相對較快的過程。 
 
如果邊界看起來不正確，按一下刪除按鈕。將刪除邊界，並允許建立另外一個邊界。 
 
如果邊界顯示不正確，這通常表示需要增加 CAD 公差。 
 
變更 CAD 公差後，按一下計算邊界按鈕重新計算邊界。 
 
在計算圓周掃描之前，確認邊界正確無誤，因為計算掃描路徑要比重新計算邊界所需的時間要長許多。 

10. 確認偏移值正確無誤。 
11. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕。之後，PC-DMIS 將計算用於執行掃描的理論

值。此過程包括時間相當集中的算法。根據所選取表面的復雜度以及正在計算的點數量，計算掃描

路徑可能需要一段時間。（五分鍾的等待時間相當常見）。如果掃描顯示不正確，按一下復原按鈕

刪除建議的掃描路徑。若需要，變更偏移公差值，並重新計算掃描。 
12. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
13. 按一下建立按鈕建立圓周掃描，並將其儲存於「編輯」視窗內。將會像其他任何掃描一樣執行圓周

掃描。若啟用了 PC-DMIS 的 AutoWrist 方法，但沒有任何校驗過的測尖，則在添加需要校驗的新

測尖時 PC-DMIS 將顯示訊息通知您。在其他所有情況下，PC-DMIS 將詢問您是否使用所需測尖

角度最近校驗的測尖，或以所需的角度新增未校驗的測尖。 

圓孔避開備註 
請註意，執行標籤之執行控制區域內的定義模式並不支援與圓周掃描的圓孔避開。在此執行模式下，需確

保掃描路徑內並無任何圓孔；如果有圓孔，或調整掃描路徑，或切換至常規執行模式。 
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執行「截面進階掃描」 

 
「截面掃描」對話方塊  

插入 | 掃描 | 截面掃描與開線掃描十分相似。截面掃描掃描的是工件上沿某條線的表面。僅當存在可用的 
CAD 表面資料時，此種類型的掃描方可用。藉助 CAD 表面資料，PC-DMIS 檢測截面處的起點和終點。截

面掃描採用線的起點和終點，同時亦包含一個方向點。執行掃描時測頭將始終在切平面內。截面掃描方向

技術有三類。 

檢測和跳過圓孔 
當掃描工件時，截面掃描具備檢測圓孔和跳過圓孔的能力。此種類型的掃描允許您選取由 CAD 工程師在螢

幕上繪製的 「截面直線」，並繼續進行掃描。 

沿固定軸的多個掃描 
使用截面掃描的一個好處是，可以沿固定軸進行多次掃描。例如，假定您要以 X 軸向的某個增量，沿 Y 軸
掃描一條線。因此，X=5.0 時，掃描第一條線。X=5.5 時，掃描第二條線，X=6.0 時掃描第三條線。要執行

此作業，需要進行幾次開放路徑掃描，但是用截面掃描卻很容易完成此類型的增量掃描。 

若要執行此操作，您應將 X 軸作爲截面軸並將 0.5 作爲截面增量以建立截面掃描。亦可設定其他參數（參

見「執行開線進階掃描」）。測量掃描後，PC-DMIS 將重新顯示截面掃描對話方塊，且所有邊界點會按照

指定的增量移至下一個截面。 
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截面掃描範例 

若要建立截面掃描 
1. 確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。 
2. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
3. 從子功能表中選取插入 | 掃描 | 截面。螢幕上會出現截面掃描對話方塊。 
4. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
5. 從方向 1 技術清單中選取第一個方向的適合截面類型，根據所選取的技術，在可用的最大增量、最

小增量、最大角度和最小角度方塊中鍵入適合的增量和角度值。 
6. 如果您要掃描多個表面，則考慮透過使用選取核取方塊選取表面，如「圖形標籤」主題內容之所

述。 
7. 新增截面掃描的點 1（起始點）、點 D（掃描方向）和點 2（結束點）。此操作會選取要掃描的直

線。透過「邊界點區域」主題所述之適合程序挑選這些點。 
8. 選取剪切 CAD 按鈕。此操作會剪切掃描至子截面內，並顯示 PC-DMIS 因表面上障礙（如圓孔）

將會跳過的位置。按一下顯示邊界按鈕可以再次顯示邊界點。 
9. 在截面位置區域執行如下操作： 

• 從軸清單中選取，沿軸的方向上后續截面掃描將會遞增。 
• 針對您要為所有邊界點所設定的此軸，鍵入位置數值。 
• 在增量方塊內鍵入增量數值。按一下建立按鈕後，此數值為 PC-DMIS 將轉移掃描的數

量。 

10. 在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。 
11. 對初始向量區域內的向量進行所需的變更。若要執行此操作，按兩下向量，對邊界掃描項方塊進行

變更，並按一下確定返回截面掃描對話方塊。 
12. 從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。 
13. 在標稱值區域的公差方塊內，鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。 
14. 在執行控制區域內，從執行清單中選取適合的執行模式。 
15. 若使用薄件，在圖形標籤之厚度方塊內鍵入工件的厚度。 
16. 若需要，在執行標籤內的區域中選取任何核取方塊。 
17. 若使用模擬測頭，則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

216 

18. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。產生截面掃描時，PC-DMIS 將在起始點處開始掃描，並會沿所選取的方向進行掃

描，跳過圓孔，直至到達邊界點。 
19. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
20. 若需要，使用相同標籤內的曲線路徑區域，令理論路徑與曲線路徑匹配。 
21. 根據需要對掃描進行另外的修改。 
22. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 
23. 建立掃描後，PC-DMIS 會以指定的增量沿選取的軸上轉換邊界點。它會在「圖形顯示」視窗內顯

示新的邊界，並讓您再次使用截面掃描對話方塊，以建立另外一個截面掃描。 
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執行「旋轉進階掃描」 

 
「旋轉掃描」對話方塊  

插入 | 掃描 | 旋轉掃描方法將會從給定點開始以指定的半徑圍繞此點掃描平面。無論表面有任何變更，都會

維持此半徑。此過程將會使用起始點和結束點用於圓弧的測量，亦包括用於定義從起始點到結束點之方向

的方向點。 

 
圍繞圓錐的旋轉掃描範例 

若要建立旋轉掃描 
1. 確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。 
2. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
3. 從子功能表中選取插入 | 掃描 | 旋轉。螢幕上會出現旋轉掃描對話方塊。 
4. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
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5. 確定旋轉掃描的中心點。您可以透過如下兩種方法之一執行此操作： 
• 選取選取中心核取方塊，然後按一下工件上的點。 
• 在 XYZ 和 IJK 方塊內手動鍵入圓的中心位置。 

6. 在 R 方塊內鍵入半徑值。一旦鍵入此半徑值，PC-DMIS 將會在「圖形顯示」視窗內的工件模型上

繪製掃描的位置。 
7. 確認掃描的 XYZ 中心和 IJK 訊息正確無誤。 
8. 取消選取中心核取方塊的選取。 
9. 從方向 1 技術清單中選取適合的技術，根據選取的技術，在可用的最大增量、最小增量、最大角度

和最小角度方塊內鍵入適合的增量和角度值。 
10. 如果您要掃描多個表面，則考慮透過使用選取核取方塊選取表面，如「圖形標籤」主題內容之所

述。 
11. 新增旋轉掃描的點 1（起始點）、點 D（掃描方向）和點 2（結束點）。這將會選取掃描的曲線。

如果您要掃描整個圓周，請刪除點 2。透過按照「邊界點區域」主題所述之適合過程挑選這些邊界

點。 
12. 在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。 
13. 對初始向量區域內的向量進行所需的變更。若要執行此操作，按兩下向量，對編輯掃描項對話方塊

進行變更，並按一下確定返回旋轉對話方塊。 
14. 從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。 
15. 在標稱值區域的公差方塊內，鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。 
16. 在執行控制區域內，從執行清單中選取適合的執行模式。 
17. 若使用薄件，在圖形標籤之厚度方塊內鍵入工件的厚度。 
18. 若需要，在執行標籤內的區域中選取任何核取方塊。 
19. 若使用模擬測頭，則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。 
20. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。產生掃描後，PC-DMIS 會在起始點處開始掃描，並會沿所選取的方向進行掃描直至

到達邊界點。 
21. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
22. 若需要，對掃描進行另外的修改。 
23. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 
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執行自由形狀進階掃描 

 
「自由形狀掃描」對話方塊  

自由形狀掃描對話方塊允許您輕鬆在曲面上建立任何路徑，且將會按照此路徑執行掃描。此路徑完全取決

於您的操作：它可為曲線或直線，可有較多或較少的測點。 

 

曲線路徑前的自由形狀掃描範例  曲線路徑後的自由形狀掃描範例  

 

 

若要建立自由形狀掃描： 
1. 按一下進階>> 按鈕使此對話方塊底部處的標籤變為可見。 
2. 在執行和圖形標籤內，選取所需的項目。 
3. 選取路徑定義標籤。 
4. 定義理論路徑。透過按一下「圖形顯示」視窗內工件表面將測點新增至理論路徑方塊內。每次點按

後，工件圖紙上會出現一個橘色點。一旦您有五個或以上時曲線路徑區域內的計算按鈕開始啟用。 
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5. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
6. 若需要，選取曲線路徑區域內的項目，然後按一下計算。這將會沿您已定義的理論測點建立鋸齒曲

線，然後重新計算理論路徑區域內的點，以産生用於測頭的較平滑路徑。 
7. 按一下建立産生掃描。若啟用了 PC-DMIS 的 AutoWrist 方法，但沒有任何校驗過的測尖，則在添

加需要校驗的新測尖時 PC-DMIS 將顯示訊息通知您。在其他所有情況下，PC-DMIS 將詢問您是

否使用所需測尖角度最近校驗的測尖，或以所需的角度新增未校驗的測尖。 
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執行「UV 進階掃描」 

 
「UV 掃描」對話方塊  

插入 | 掃描 | UV 掃描允許您輕鬆掃描已知 CAD 模型之任何表面上的點列（類似於面片掃描）。此掃描不

需要大量的設定，因為它使用 CAD 模型定義的 UV 空間。 

 
每個測點標記的 UV 掃描範例 

備註：當 PC-DMIS 使用此對話方塊設定 UV 掃描，它會從 CAD 中獲取各個點，並使用每個點的標稱資

料。 

若要建立 UV 掃描 
1. 啟用 TTP 測頭。 
2. 將 CAD 模型置入實體模式內。 
3. 將 PC-DMIS 置入 DCC 模式內。 
4. 存取 UV 掃描對話方塊（插入 | 掃描 | UV）。 
5. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
6. 在圖形標籤內，按一下選取核取方塊。 
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7. 按一下您要掃描的表面。PC-DMIS 會反白顯示選取的曲面。PC-DMIS 會顯示 CAD 模型上的 U 和 
V，表示每個軸的方向。 

 
CAD 表面上的 UV 軸箭頭 

8. 在圖形標籤內，清除選取核取方塊。 
9. 從 UV 掃描設定區域選取開始 CAD 點擊核取方塊。 
10. 按一下選取的表面，以設定掃描的起始點。您點擊表面的位置亦會指示 UV 掃描開始的位置。這會

定義用於掃描的矩形區域的第一個棱角。 

備註：此時，UV 掃描會支援多個表面的掃描。若要掃描多個表面，按照您要掃描的次序按一下待掃描的表

面。PC-DMIS 將顯示一個數字，指示表面編號以及 U 和 V 方向列。在執行過程中，PC-DMIS 會在第一個

表面上執行 UV 掃描，之後在第二個表面上執行 UV 掃描，依次類推。 

11. 從 UV 掃描設定區域選取結束 CAD 點擊核取方塊。 
12. 再次按一下選取的表面，以設定掃描的結束點。此外，PC-DMIS 將在 CAD 模型上顯示 U 和 V。

這會定義掃描的第二個矩形區域。 

備註：根據您點按的點，PC-DMIS 會自動確定沿 U 和 V 軸上的起始和結束位置。您可透過切換 U 和 V 列
內的起始和結束數值變更掃描方向。UV 空間會使用介於 0.0 和 1.0 之間的數字，此數字代表整個表面。因

此在大多數情況下，0.0, 0.0 位於與 1.0, 1.0 相對的對角。但剪裁表面可能在 U 和 V 方向上以大於 0.0 的
值開始，並以小於 1.0 的值結束。 

13. 在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。您可選取向量或表面。 
14. 根據需要修改其他任何選項。 
15. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。在應採集的點位置處，PC-DMIS 將會在 CAD 模型上進行繪製。您會註意到，UV 掃
描會自動跳過沿平面上的任何阻礙圓孔。 

16. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
17. 若需要，對掃描進行修改。 
18. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內，並在「圖形顯示」視窗內繪製測頭將在

模型表面上進行掃描的路徑。 
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執行「格線進階掃描」 

 
「柵格掃描」對話方塊  

與 UV 掃描類似，格線掃描可用於在可見的矩形內建立格線點，之後將這些點投射於任何所選取曲面的頂

部。UV 掃描和格線掃描的方法類似，即它們都會在所選取的區域內構造和間隔點。但是，UV 掃描可使用 
CAD 模型定義的 UV 空間。可使用格線掃描以目前 CAD 方向建立格線，然後將點投射到 CAD 曲面上。 
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考慮這兩個圖： 

 

圖 1 - 2D 旋轉工件上的 UV 掃描 圖 2 - 2D 旋轉工件上的柵格掃描 

  

   
圖 1 顯示 2D 旋轉樣本塊頂部表面上的 UV 掃描。圖 2 顯示帶有格線掃描的樣本塊。請註意圖 1 中的 UV 
軸如何與選取表面之 XY 軸保持一致。另一方面，格線掃描並不執行此操作；相反，點仍保持與矩形視圖

對齊。當建立之後，格線掃描會建立處於選取平面上的點，而不考慮工件的方向。 

若要建立柵格掃描 
1. 啟用 TTP 測頭。 
2. 將 CAD 模型置入實體模式內。 
3. 將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。 
4. 存取格線掃描對話方塊（插入 | 掃描 | 格線）。 
5. 若要使用自訂名稱，請在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。 
6. 按一下並將螢幕上的矩形拖曳至要顯示在掃描中的曲面之上。該矩形可定義將投射到 CAD 曲面上

的格線邊界。 

 
幾個曲面上的矩形範例 

7. 在圖形標籤內選取選取核取方塊。 
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8. 按一下要掃描的一個或多個表面。選取這些表面後，PC-DMIS 會反白顯示選取的曲面。 

 
以紅色反白顯示的選取曲面範例 

9. 在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。您可選取向量或表面。 
10. 在柵格掃描設定區域內，定義 A 和 B 方向上有多少測點將會間隔開並進入選取的平面內。 
11. 根據需要修改其他任何選項。僅有 MASTER 可從標稱值清單中進行選取。 
12. 在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕，從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產

生掃描預覽。PC-DMIS 會在 CAD 模型上繪製點。即使矩形的邊界包括其他表面，亦不會在您未選

取的任何表面上繪製點。 

 

此範例顯示産生的點。請註意，雖然其他幾個曲面（以藍色表示）透過矩形劃分邊界，但這些點僅

會顯示於所選取的曲面上（以紅色表示）。 

13. 若需要，可從理論路徑區域一次選擇一個點並按 DELETE 鍵將其刪除。 
14. 若需要，對掃描進行修改。 
15. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內，並在「圖形顯示」視窗內繪製測頭將在

模型表面上進行掃描的路徑。 
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執行「基礎掃描」 

目前，PC-DMIS 對屬於「基礎掃描」分類的掃描提供支援。這些新的掃描為基於掃描的特徴（即，您可定

義諸如圓或圓柱的待測量特徴與適當的參數，PC-DMIS 將執行使用適當「基礎掃描」能力的掃描）。 

如果 TTP 或模擬測頭置於 DCC 模式下，如下的「基礎掃描」可從插入掃描子功能表中找到： 

• 圓基本掃描 
• 圓柱基本掃描 
• 軸基本掃描 
• 中心基本掃描 
• 直線基本掃描 

備註：在您選取「模擬測頭」之前，「中心掃描」功能表選項將不能進行選取。 

PC-DMIS 的更多進階掃描由基礎掃描組成。當 PC-DMIS 不允許您從某清單中挑選基礎掃描並為之建立進

階選項，您可複製和貼上基礎掃描至已建立的進階掃描內。 

本章將首先介紹基礎掃描對話方塊內可用的一般功能，然後介紹如何執行可用的「基礎掃描」。 

有關用於執行這些掃描之掃描對話方塊內可用選項的資訊，請參考 PC-DMIS Core 文件內的「基礎掃描對

話方塊的一般功能」。 



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

227 

執行「基礎圓周掃描」 

 
「基礎掃描」對話方塊 - 「圓」標籤 

插入 | 掃描 | 圓功能表選項允許您掃描圓的特徴。它會採用諸如圓中心和圓直徑之類的參數，並允許 CMM 
執行掃描。圓形法僅允許使用距離過濾器。此選項僅允許使用向量測點類型，並無需邊界條件。如下參數

控制掃描的執行： 

• 質心：此點（位於 # 欄下的第一個清單內）為圓的中心。圓的中心可直接鍵入，或可從測量機或 
CAD 中獲取。 

若要定義基礎圓周掃描： 
您可使用如下方法之一定義「基礎圓周掃描」： 

• 直接鍵入數值。請參考「基礎圓周掃描 - 關鍵方法」暸解此掃描。 
• 對圓上的點進行物理測量。請參考「基礎圓周掃描 - 測量點方法」暸解此掃描。 
• 按一下「圖形顯示」視窗內 CAD 模型上的圓。請參考「基礎圓周掃描 - 曲面資料方法」或「基礎

圓周掃描 - 線框資料方法」。 

一旦建立掃描，PC-DMIS 會將器插入「編輯」視窗內。「基礎圓周掃描」的「編輯」視窗命令行讀取為： 

ID=BASICSCAN/CIRCLE,ShowHits=YES,ShowAllParams=YES 
centerx,centery,centerz,CutVec=i,j,k,Type 
InitVec=i,j,k, diameter,angle,depth,thickness 
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基礎圓周掃描 - 關鍵方法 

此方法允許您鍵入圓質心和向量的 X、Y 和 Z 值。 

1. 選取此清單內的所需質心點。 
2. 連按兩下質心欄。這將會顯示質心的編輯掃描項目對話方塊。此對話方塊的標題列會顯示正編輯的

特定參數 ID。 

 
編輯對話方塊 

3. 手動編輯 X、Y 或 Z 方塊。 
4. 按一下確定按鈕套用所作的變更。取消按鈕將取消所作的任何變更，並關閉對話方塊。 
5. 使用此相同的過程編輯圓的 CutVec 和 InitVec 值。 
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基礎圓周掃描 - 測量點方法 

若要在不使用 CAD 資料的情況下建立圓： 

1. 在曲面上採集三個測點，以找到圓所處的平面。 
2. 在孔內（或螺栓上）採集另外三個測點。PC-DMIS 使用所有三個測點計算圓的直徑。 

可採集另外的測點。PC-DMIS 將會使用來自所有測點的資料。所顯示的質心為圓孔或螺栓的計算中心。

CutVec 為圓的軸線，而圓的 InitVec 值是根據用於計算圓的最後三個測點的第一個進行計算的。計算的此

角度為從第一個測點到最後一個測點的圓弧角度。 
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基礎圓周掃描 - CAD 資料方法 

圓的 InitVec 向量是根據第一次點擊（用於透過此方法計算圓）進行計算的。 

類型: 
圓具備以下類型： 

1)       內圓：孔 

 

A - 孔殼 

B -起點 

C - 初始向量 

D - 角度 

2)       外圓：螺栓 

 

A - 螺栓殼 

B -起點 

C - 初始向量 

D - 角度 

3)       平面：平面圓在圓所處的平面上執行。 

角度: 
這是從起始點開始的角度（以掃描的角度表示）。可使用正角度和負角度。通常情況下，我們認爲正角度

爲逆時針，負角度爲順時針。CutVec 為角度旋轉所圍繞的軸。 

直徑: 
這是圓的直徑。 

深度： 
這是針對 CutVec 方向所套用的深度。可使用正負值。 

範例：若圓的中心爲 1,1,3，CutVec爲 0,0,1，深度爲 0.5，則執行過程中圓心將被設爲 1, 1, 2.5。若對同

一個圓使用  –0.5 的深度，則在執行過程中將質心轉變爲 1,1,3.5。 
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基礎圓周掃描 - 曲面資料方法 

若要使用曲面資料建立一個圓： 

1. 按一下 表面模式圖示。  
2. 將遊標定位於所需圓的內部或外部。 
3. 在圓附近的曲面上按一下。 

此對話方塊將會從所選取的 CAD 資料自動顯示圓的 X、Y 和 Z 中心點、直徑和向量。 

• CutVec：此向量為圓的軸線向量，並為完成掃描所處的平面向量。 
• InitVec：此向量說明測頭將採集第一個測點以開始掃描時所處的方向。此向量是根據資料條目的

模式進行計算的。此向量和 CutVec 是彼此的常規向量。 
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基礎圓周掃描 - 線框資料方法 

線框 CAD 資料亦可用於建立圓周掃描。 

若要建立圓： 

1. 在圓上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。 
2. 請確認已選取正確的特徵。 

一旦指定某線，此對話方塊將會顯示所選取圓中心點的數值和直徑。 

備註：如果下面的 CAD 元素不是圓或圓弧，則需要另外的點擊以識別特徴。若 PC-DMIS 無法反白顯示正

確的特徴，請嘗試按一下圓附近的至少另外兩個點。 

• CutVec：此向量為圓的軸線向量，並為完成掃描所處的平面向量。 
• InitVec：此向量說明測頭將採集第一個測點以開始掃描時所處的方向。此向量是根據資料條目的

模式進行計算的。此向量和 CutVec 是彼此的常規向量。 
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執行「基礎圓柱掃描」 

 
「基礎掃描」對話方塊 - 「圓柱」標籤  

插入 | 掃描 | 圓柱功能表選項允許您掃描圓柱的特徴。它可採用諸如圓柱的直徑和間距等參數，並允許控制

器執行掃描。圓柱法允許使用過濾器標籤內的距離以及向量測點類型，並無需邊界條件。如下參數控制掃

描的執行： 

質心：此點為開始執行掃描的圓柱中心。圓柱的中心可直接鍵入，或從測量機或 CAD 中獲取。 

若要定義「基礎圓柱掃描」： 
您可使用以下方法之一定義「基礎圓柱掃描」： 

• 直接鍵入數值。請參考「基礎圓柱掃描 - 關鍵方法」暸解此掃描。 
• 對此圓柱上的點進行物理測量。請參考「基礎圓柱掃描 -測量點方法」暸解此掃描。 
• 按一下「圖形顯示」視窗內 CAD 模型上的圓柱。請參考「基礎圓柱掃描 - 曲面資料方法」或「基

礎圓柱掃描 - 線框資料方法」。 

一旦建立掃描，PC-DMIS 會將器插入「編輯」視窗內。「基礎圓柱掃描」的「編輯」視窗命令行讀取為： 

ID=BASICSCAN/CYLINDER,ShowHits=YES,ShowAllParams=YES 
centerx,centery,centerz,CutVec=i,j,k,Type 
InitVec=i,j,k, diameter,angle,pitch,depth ,thickness 
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基礎圓柱掃描 - 關鍵方法 

此方法允許您鍵入圓柱質心和向量的 X、Y 和 Z 值。 

1. 按兩下 '#' 欄內「清單方塊」內的質心點。將顯示編輯掃描項目對話方塊。此對話方塊的標題列會

顯示正編輯的特定參數 ID。 

 
「編輯掃描項目」對話方塊 

2. 手動編輯 X、Y 或 Z 值。 
3. 按一下確定按鈕套用所作的變更。 

取消按鈕將取消所作的任何變更，並關閉對話方塊。 

您應透過相同的過程鍵入圓柱的 CutVec 和 InitVec 值。 
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基礎圓柱掃描 - 測量點方法 

若要在不使用 CAD 資料的情況下建立圓柱： 

1. 在曲面上採集三個測點，找到圓柱的軸向量。 
2. 在孔內（或螺栓上）採集另外三個測點。PC-DMIS 會使用所有三個測點計算圓柱的直徑。 

可採集另外的測點。PC-DMIS 將會使用來自所有測點的資料。所顯示的質心為圓孔或螺栓的計算中心。

CutVec 為圓柱軸，且圓柱的 InitVec 值是根據用於計算圓柱直徑的最後三個測點的第一個測點進行計算

的。計算的此角度為從第一個測點（用於計算圓柱的直徑）至最後一次點擊處的圓弧角度。 
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基礎圓柱掃描 - 曲面資料方法 

若要使用曲面資料建立一個圓柱： 

1. 按一下曲面模式 圖示。  
2. 將遊標定位於所需圓柱的內部或外部。 
3. 按一下圓柱附近的曲面。 

一旦已指定第三個點，此對話方塊將會顯示所選取金屬板圓柱之 CAD 資料的中心點和直徑。 

若檢測到另外的滑鼠點擊，PC-DMIS 將會找到所有測點附近的最佳圓柱。CutVec 為圓柱的軸向量，且圓

柱的 InitVec 是根據第一次點擊進行計算的。所計算的角度為從第一次點擊到最後一次點擊的圓弧角度。 
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基礎圓柱掃描 - 線框資料方法 

亦可使用 CAD 資料建立圓柱掃描。 

若要建立一個圓柱： 

1. 在圓柱上的所需線附近按一下。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。 
2. 請確認已選取正確的特徵。 

一旦已指定線，此對話方塊顯示所選取圓柱中心點和直徑的數值。 

備註：如果下面的 CAD 元素不是圓柱或圓弧，則需要另外的點擊以識別特徴。若 PC-DMIS 無法反白顯示

正確的特徴，請嘗試按一下圓柱的至少另外兩個位置。 

• CutVec：此向量為圓柱的軸向量，並為完成掃描所處的平面向量。 
• InitVec：此向量說明測頭將採集第一個測點以開始掃描時所處的方向。此向量是根據資料條目的

模式進行計算的。此向量和 CutVec 是彼此的常規向量。 
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基礎圓柱掃描 - CAD 資料方法 

圓柱的 InitVec 是根據第一次點擊（用於透過此方法計算圓柱）進行計算的。 

類型: 
類型下拉式清單允許執行下列內容： 

1)       內圓：孔 

2)       外圓：螺栓 

角度: 
角度方塊顯示從起始點開始的角度（以掃描的度數進行表示）。可使用正角度和負角度。通常情況下，我

們認爲正角度爲逆時針，負角度爲順時針。CutVec 為角度旋轉所圍繞的軸。此角度可大于 360 度，掃描

可繼續超過一個旋轉。 

範例：如果您已給定 720 度的角度，則掃描將會執行兩次旋轉。 

直徑: 
直徑方塊顯示圓柱的直徑。 

深度： 
深度方塊顯示套用於 CutVec 方向的深度值。 

 

A - 質心 

B - 深度 

C - CutVec 

  

範例： 如果圓柱具備 1,1,3, 的中心、0,0,1, 的 CutVec 和 0.5 的深度，則在執行過程中將圓柱的中心設定爲 
2.5。 

  



PC-DMIS CMM 2012 MR1 Manual 

239 

間距: 
間距方塊顯示完成 360 度旋轉時 CutVec 方向上掃描開始和掃描結束之間的距離。圓柱的間距有正值或負

值，當與 CutVec 組合時，角度會控制圓柱軸上下掃描的方向。 

範例：如果圓柱具備 0,0,1 的 CutVec 、1.0 的間距值和 720 度的正角度值，則掃描將會執行兩次旋轉，並

將圓柱的軸從起始點向上移動兩個單位。對於同一個圓柱，如果鍵入負的間距值，此掃描會將圓柱的軸向
下移動兩個單位後執行。 
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執行基礎軸向掃描 

 
「基礎掃描」對話方塊 - 「軸」標籤  

插入 | 掃描 | 軸功能表選項允許您掃描直線特徴。此選項可採集直線的「起始點」和「結束點」，並允許您

執行掃描。 

軸方法： 

• 僅允許從過濾器標籤中選取距離選項。 
• 允許從測點類型標籤中選取向量的測點類型。 
• 無需邊界條件。 

控制掃描執行的兩個參數為： 

• 起始點：此點為掃描執行開始時的起始點。 
• 結束點：此點為掃描執行結束時的結束點。 

這些點可直接鍵入，或可從測量機或 CAD 中獲取。 

若要定義「基礎軸向掃描」： 
您可使用以下方法之一定義「基礎軸向掃描」： 

• 直接鍵入數值。請參考「基礎軸向掃描 - 關鍵方法」暸解此掃描。 
• 對此工件上的點進行物理測量。請參考「基礎軸向掃描 - 測量點方法」暸解此掃描。 
• 按一下這些點對「圖形顯示」視窗內 CAD 模型的軸進行定義。請參考「基礎軸向掃描 - 曲面資料

方法」或「基礎軸向掃描 - 線框資料方法」。 
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一旦建立此掃描，PC-DMIS 會將其插入「編輯」視窗內。「基礎軸向掃描」的「編輯」視窗命令行讀取

為： 

ID =BASICSCAN/AXIS,ShowHits=YES,ShowAllParams=YES 
startx, starty, startz,endx,endy,endz 
CutVec=i,j,k,thickness 
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基礎軸向掃描 - 關鍵方法 

此方法允許您鍵入用於軸向掃描的起始點和結束點之 X、Y 和 Z 值。 

1. 按一下 # 欄內「清單方塊」內的所需點。這將會顯示編輯掃描項目對話方塊。此對話方塊的標題列

會顯示正編輯的特定參數 ID。 

 
「編輯掃描項目」對話方塊 

2. 手動編輯 X、Y 或 Z 值。 
3. 按一下確定按鈕套用所作的變更。 

取消按鈕將取消所作的任何變更，並關閉對話方塊。 

您亦可透過相同的過程鍵入軸的 CutVec 和 InitVec 值。 
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基礎軸向掃描 - 測量點方法 

若要在不使用 CAD 資料的情況下建立直線： 

1. 選取此清單內的所需點。 
2. 在工件上採集一個測點。這將會填入此點的數值。 

CutVec 為直線所處之平面的常規向量。 
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基礎軸向掃描 - 曲面資料方法 

若要使用曲面資料建立一條直線： 

1. 按一下 表面模式圖示。  
2. 從此對話方塊的清單內選取起始點。 
3. 按一下「圖形顯示」視窗內的工件定義起始點。 
4. 從此對話方塊的清單內選取結束點。 
5. 按一下「圖形顯示」視窗內的工件定義結束點。 

PC-DMIS 將會在「清單方塊」內填入所需的數值。 
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基礎軸向掃描 - 線框數據方法 

線框 CAD 資料亦可用於生成一條直線上的點。在軸上所需的線附近按一下。PC-DMIS 反白顯示整條選定

的線。同時亦會在對話方塊的起點和終點項目中填入選定線的起點和終點。 

CutVec：此向量為直線所處之平面的常規向量。 
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執行基礎中心掃描 

 
「基礎掃描」對話方塊 - 「中心」標籤 

插入 | 掃描 | 中心功能表選項允許您在某區域內尋找低/高點。它會採集掃描的起始點和結束點，並允許控

制器執行掃描。此掃描的輸出結果僅為一個單點。 

中心方法： 

• 僅允許從過濾器標籤中使用距離選項。 
• 僅允許從測點類型標籤中使用向量選項。 
• 無需邊界條件。 

這兩個參數控制掃描的執行： 

• 起始點：此點為開始執行掃描的起始點。 
• 結束點：此點為結束執行掃描的結束點。 

這些點可直接鍵入，或從測量機或 CAD 中獲取。 

若要定義「基礎中心掃描」： 
您可使用以下方法之一定義「基礎中心掃描」： 

• 直接鍵入數值。請參考「基礎中心掃描 - 關鍵方法」暸解此掃描。 
• 對此工件上的點進行物理測量。請參考「基礎中心掃描 - 測量點方法」暸解此掃描。 
• 按一下「圖形顯示」視窗內 CAD 模型上的點。請參考「基礎中心掃描 - 使用螢幕上的曲面資料」

或「基礎中心掃描 - 線框資料方法」。 

「基礎中心掃描」的「編輯」視窗命令行讀取為： 

ID =BASICSCAN/CENTER,ShowHits=YES,ShowAllParams=YES 
startx,starty,startz,endx,endy,endz,CutVec=i,j,k,Type 
InitVec=i,j,k,direction,thickness 
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中心掃描範例 

假設有一個「V」形塊，這裡的「V」處於測量機的 Y 軸上，「V」的頂部處於工件坐標系統的 Y+ 方向

（參考下圖）。 

 

Y+ 方向上帶 V 形頂部的 V 形塊之自上而
下 (Z+) 視圖 

A - 頂部 

  

若要使用「平面」方法讓基礎中心掃描找到「V」的頂部，請執行下列操作： 

1. 在您要開始掃描的位置（V 的一個邊上）採集一個測點。PC-DMIS 會利用 X、Y 和 Z 點資訊填充

掃描對話方塊。 
2. 對起始點和結束點值賦予相同的 X、Y 和 Z 值。 
3. 確保 InitVec 向量為 0,-1,0。 
4. 確保 CutVec 向量為 0,0,1。 
5. 從類型清單中選取平面。 
6. 按一下建立。透過搜尋初始化向量上的最低點，PC-DMIS 掃描會沿「V」向下找到其頂部。 

若要使用「軸」方法讓基礎中心掃描找到「V」的 頂部，請執行下列操作： 

1. 在您要開始掃描的位置（V 的一個邊上）採集一個測點。PC-DMIS 會利用 X、Y 和 Z 點資訊填充

掃描對話方塊。 
2. 對起始點和結束點值賦予相同的 X 和 Z 值。然後，將結束點的 Y 值偏移至工件本身。 
3. 確保 InitVec 向量為 0,-1,0。 
4. 確保 CutVec 向量為 0,0,1。 
5. 從類型清單中選取軸。 
6. 按一下建立。透過搜尋初始化向量上的最低點，PC-DMIS 掃描會沿「V」向下找到其頂部。 
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基礎中心掃描 - 關鍵方法 

此方法允許您鍵入用於中心掃描的起始點和結束點之 X、Y 和 Z 值。 

1. 連按兩下 # 欄內清單內的所需點。這將會顯示編輯掃描項目對話方塊： 

 
「編輯掃描項目」對話方塊 

2. 手動編輯 X、Y 或 Z 值。 
3. 按一下確定按鈕套用變更。 

取消按鈕將取消所作的任何變更，並關閉對話方塊。 

您亦可透過此相同的過程鍵入中心的 CutVec 和 InitVec 值。 
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基礎中心掃描 - 測量點方法 

若要在不使用 CAD 資料的情況下建立中心掃描： 

1. 選取此清單內的所需點。 
2. 在工件上採集一個測點。這將會填入此點的數值。 

CutVec 為平面的常規向量，當控制器完成居中操作時測頭將會在此平面內保持自由狀態。Init Vec 為處於

起始點處的初始接近向量。 
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基礎中心掃描 - 曲面資料方法 

若要使用曲面資料建立中心掃描： 

1. 按一下曲面模式 圖示。  
2. 選取此清單內的所需點。 
3. 按一下「圖形」螢幕內的位置。PC-DMIS 將會在此清單內填入所需的數值。 
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基礎中心掃描 - 線框資料方法 

線框 CAD 資料亦可用於産生點。 

在中心處的所需線周圍按一下。PC-DMIS 將會反白顯示所選取的線。它會在線上找到離點擊位置最近的

點，並在清單內填寫數值。 

• CutVec：此向量爲平面的常規向量，當出現居中時測頭會在此平面內保持自由。 
• InitVec：此向量為起始點處測頭的接近向量。 

類型: 
允許的居中方法類型如下： 

• 軸：起點 (S) 投影在定義的軸 (A)上。得到點(SP)。InitVec投影在由 (SP) 和軸向 (A) 定義的平面

中。因此方向 (N) 定義爲垂直於軸向。因而在執行置中時，測頭中心點保持在由軸向和(SP)定義的

平面內。置中以方向 (N) 作爲輸入，測尖可在與方向 (N) 相交的軸向 (A) 中任意放置。 
 
S = 起點 
A = 定義軸 / 軸向 
SP = 投射起點 
N = 垂直於軸向的方向。 

• 平面： 在探測起點定義的點後，CMM 在保持於由CutVec定義的平面的同時，根據測頭方向置

中。 
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執行「基礎線性掃描」 

 
「基礎掃描」對話方塊 - 直線標籤  

插入 | 掃描 | 直線功能表選項將會掃描直線上的表面。此掃描需要三個點：起始點、方向點和結束點。它使

用直線的起始點和結束點，並使用方向點計算割平面。執行掃描時測頭將始終在切平面內。 

線性掃描亦使用下列執行的向量： 

• InitVec：在掃描過程中，初始接觸向量指定第一個點的表面向量。 
• CutVec：割平面向量為 InitVec 與起始點和結束點間直線的交叉向量。若無終點，則使用起點與方

向點之間的線。 
• EndVec：結束向量為線性掃描結束點處的接近向量。 
• DirVec：方向向量為從起始點到方向點的向量。 

割平面向量為起始接觸向量與起始點和結束點間直線的交叉向量。 

若要定義基礎線性掃描： 
1. 按一下 # 欄內的「起始點」，或在其上面連按兩下以鍵入數值，或在 CAD 模型上選取所選取表面

的點。 
2. 按一下 # 欄內的「方向點」，或在其上面連按兩下以鍵入數值，或在 CAD 模型上選取所選取表面

的點。 
3. 按一下 # 欄內的「結束點」，或在其上面連按兩下以鍵入數值，或在 CAD 模型上選取所選取表面

的點。 
4. 根據需要修改向量。 
5. 根據需要填寫其他任何標籤，並按一下確定。PC-DMIS 將線性掃描插入「編輯」視窗內。 

「基礎線性掃描」的「編輯」視窗命令行讀取為： 

ID =BASICSCAN/LINE,ShowHits=YES,ShowAllParams= YES 
startx,starty,startz,endx,endy,endz,CutVec=i,j,k, DirVec=i,j,k 
InitVec=i,j,k, EndVec=i,j,k, thickness 
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執行手動掃描 

 
「手動掃描」對話方塊 

手動掃描方法允許您透過手動掃描工件的表面定義點測量。當需要使用者控制的 CMM 測量測點，此掃描

方法特別有用。 

有兩種類型的手動掃描。 

• 使用接觸觸發測頭 (TTP) 的手動掃描 
• 使用硬測頭的手動掃描 

要開始建立手動掃描，請將 PC-DMIS 設在手動模式  ，然後從掃描（插入 | 掃描）子功能表選取一種可

用的手動掃描類型。其中包括： 

• 手動 TTP（僅當您使用 TTP 時才可用） 
• 固定距離 
• 固定時間 
• 固定時間/距離 
• 固定軸 
• 多截面 
• 手動自由形狀 

熒幕上將開啟相應的手動掃描對話方塊。有關這些對話方塊的一般資訊，請參考 PC-DMIS Core 文檔中的

「掃描對話方塊的一般功能」。 
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手動掃描規則 

以下主題討論一般手動掃描的規則，以及標準水平 CMM、橋式 CMM 和臂式 CMM 的規則。 
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一般手動掃描的規則 

手動掃描應沿測量機軸（X、Y 或 Z 軸）完成。 

例如，工件要求球體表面上的掃描。若要執行此掃描： 

1. 鎖定 Y 軸。透過使用 CMM 測量機上切換的鎖可完成此操作。此切換可設定為「開啟/關
閉」，以阻止/允許特定軸內的運動。 

2. 開始 +X 方向上的掃描 
3. 解除 Y 軸的鎖定，並移至 +Y 或 -Y 軸上的下一行。 
4. 再次鎖定 Y 軸。 
5. 沿反方向（-X）進行掃描。 

當有多列手動掃描在執行時，建議每隔一條掃描線就反向。 

例如（繼續上述的球體掃描）： 

1. 沿 +X 方向開始表面上的掃描。 
2. 移至下一列，並沿 -X 軸進行掃描。 
3. 根據需要繼續切換掃描的方向。內部算法依賴於此種類型的規則性，如果不按照此方案進

行掃描，將會出現較差的結果。 

補償限制 

之前的版本中存在 3D 核取方塊，此核取方塊可讓您以三維方式採集測點。從 4.0 版本開始，3D 核取方塊

已移除。此時，無論何時使用硬測頭執行支援的手動掃描，PC-DMIS 都會自動應用此功能。 

使用固定距離掃描、固定時間/距離掃描和固定時間掃描，PC-DMIS 會自動讓您沿任何方向上以三維方式採

集手動測點。當使用軸無法鎖定的自由移動手動 CMM 測量機（如 Romer 或 Faro 臂）進行掃描時，此功

能相當有用。 

因爲您可在任何方向移動測頭，所以 PC-DMIS 無法從測量的資料中確定正確的測頭補償（或輸入和方向向

量）。 

由兩種補償限製的解決方案： 

• 若存在 CAD 表面，則從 標稱值清單中選取尋找標稱值。PC-DMIS 將試圖在掃描中尋找每個測量

點的標稱值。如果找到標稱值資料，則會沿找到的向量上補償點，以允許正確的測頭補償；另外，

它會保持在球中心處。 
• 若不存在 CAD 表面，將不會進行測頭補償。所有資料都會保持在球中心處，且不會出現測頭補

償。 
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使用標準水平和橋式 CMM 測量機的規則 

如下說明包括您應遵循的規則，讓手動掃描正確補償，且標準和橋式 CMM 測量機具備更快的速度。 

固定距離掃描、固定時間掃描和固定時間/距離掃描 
• 您必須在掃描過程中鎖定 CMM 的一個軸，PC-DMIS 將會在垂直於鎖定軸的平面內執行掃描。 
• 對於這三種類型的任何一種掃描，您可以在機器座標系內鍵入 InitVec 和 DirVec。這樣操作的原

因為您正鎖定其中一個機器軸。 

主體軸掃描 
• 掃描過程中，您不應鎖定任何軸。PC-DMIS 透過將測頭交叉穿過主體軸位置處的鍵來執行掃描。

每次測頭交叉穿過此給定平面時，CMM 將會採集讀數並將其傳給 PC-DMIS。 
• 對於此種類型的掃描，您需要在「工件座標系」內鍵入 InitVec 和 DirVec 數值。這樣操作的原因為

測頭可穿過指定的「主體軸」位置。 
• 確保在工件坐標系中鍵入主體軸。 
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使用臂式 CMM（Gage 2000A、Faro 和 Romer）的規則 

如下說明列出了您需要遵循的規則，以正確執行手動掃描補償，臂式 CMM 測量機具備更快的速度。 

所有類型的手動掃描 
• 掃描過程中，您不應鎖定任何軸。PC-DMIS 將把測頭穿過主體軸位置中鍵入的平面，來進行掃

描。每次測頭交叉穿過此給定平面時，CMM 將會採集讀數並將其傳給 PC-DMIS。 
• 對於此類掃描，必須在工件坐標系中鍵入 InitVec 和 DirVec值。在結合使用主體軸位置時，必須

執行該操作。 
• 確保在工件坐標系中鍵入主體軸。 
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「手動 TTP 掃描」對話方塊 

您可使用接觸觸發測頭（TTP）執行手動掃描。 

要執行此操作： 

1. 將 PC-DMIS 置於手動模式下。 
2. 存取手動 TTP 掃描對話方塊（插入 | 掃描 | 手動 TTP）。 
3. 定義所需的參數。 
4. 按一下建立按鈕。PC-DMIS 將會顯示執行模式選項對話方塊，並要求採集一個測點。 

 
執行模式選項對話方塊 

5. 根據需要採集測點。 
6. 掃描結束時，在執行模式選項對話方塊內按一下掃描完成按鈕，PC-DMIS 將會停止掃描。 

備註：當使用接觸觸發測頭時，某些掃描方法將不可用。 
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使用硬測頭執行手動掃描 

必須使用硬測頭存取四個測量方法。 手動掃描提供可使用硬測頭進行掃描的四種不同測量方法。

在掃描過程中，PC-DMIS 會以控制器讀取的速度盡可能快地

收集測量的點。一旦完成掃描，PC-DMIS 會根據選取的掃描

法提供減少所收集資料的機會。 
  

使用硬測頭的四個測量方法說明如下： 

備註：當使用接觸觸發測頭時，PC-DMIS 會要求單個測點處於每個位置。它不會提供用於硬測頭掃描的不

同測量方法。 
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執行固定距離手動掃描 

 
「固定差量」對話方塊 

掃描的插入 | 掃描 | 固定距離方法允許您透過設定測點間距離方塊內的距離值降減少測量的資

料。PC-DMIS 將從第一個測點開始，刪除比距離中所指定之值更接近的測點。從測量機獲取資料時就會發

生測點減少現象。PC-DMIS 僅保留大於指定增量的點。 

範例：若指定之增量爲 0.5，PC-DMIS 僅保留相互至少間開 0.5 個單位的測點。由控制器傳回的其餘測點

將被棄用。 

建立固定距離（差量）掃描 
1. 存取固定差量對話方塊。 
2. 若不想使用預設名稱，請在 ID 方塊中指定掃描的自訂名稱。 
3. 在測點間距方塊中，鍵入 PC-DMIS 採集測點前需移動測頭的距離。該距離係點與點之間的 3D 距

離。例如，如果您鍵入 5，且測量單位為公釐，測頭必須在 PC-DMIS 接受來自控制器的測點之前

移動至少 5 公釐。 
4. 若使用的是 CAD 模型，請在尋找標稱值控制區域鍵入尋找標稱值公差。此操作可定義實際球心點

離標稱 CAD 位置的距離。 
5. 根據需要設定其他任何對話方塊選項。 
6. 按一下建立。PC-DMIS 插入基本掃描。 
7. 執行工件程式。當 PC-DMIS 執行掃描時，將顯示執行選項對話方塊，PC-DMIS 將等待控制器傳

回資料。 
8. 手動拖動測頭至待掃描的表面上。PC-DMIS 將接受由控制器傳回的，距離大於測點間距方塊中所

指定之值的測點。 
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執行「固定時間/距離手動掃描」 

 
「變數差量」對話方塊  

在 PC-DMIS 從控制器接受另外一些測點之前，掃描的插入 | 掃描 | 固定時間/距離允許您透過

指定測頭必須移動的距離以及所需消耗的時間，減少掃描內採集的測點數。 

若要建立固定時間/距離（變數差量）掃描 
1. 存取變數差量對話方塊 
2. 若不想使用預設名稱，請在 ID 方塊中指定掃描的自訂名稱。 

3. 在讀數延時方塊中，鍵入 PC-DMIS 採集測點前必須經歷的時間（單位爲秒）。 

4. 在測點間距方塊中，鍵入 PC-DMIS 採集測點前必須移動的距離。該距離係點與點之間

的 3D 距離。例如，如果您鍵入 5，且測量單位為公釐，測頭必須在 PC-DMIS 接受來自控制器的

測點之前移動至少 5 公釐。 
5. 若使用的是 CAD 模型，請在尋找標稱值控制區域鍵入尋找標稱值公差。此操作可定義實際球心點

離標稱 CAD 位置的距離。 
6. 根據需要設定其他任何對話方塊選項。 
7. 按一下建立。PC-DMIS 插入基本掃描。 
8. 執行工件程式。當 PC-DMIS 執行掃描時，將顯示執行選項對話方塊，PC-DMIS 將等待控制器傳

回資料。 
9. 手動拖動測頭至待掃描的表面上。PC-DMIS 會檢查所逝去的時間以及測頭移動的距離。當時間和

距離超過指定數值的任何時候，它將接受控制器傳回的測點。 
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執行固定時間手動掃描 

 
「時間差量」對話方塊  

透過設定讀數間時間延遲方塊內的時間增量，掃描的插入 | 掃描 | 固定時間方法允許您減少掃描資料。PC-
DMIS 將會從第一個測點開始掃描，並透過刪除讀取速度快於指定延時的測點減少掃描。 

範例：若指定之時間增量爲 0.05 秒，則 PC-DMIS 僅保留由控制器傳回的，相互至少間開 0.05 秒的測點。

其他測點將排除在該掃描的範圍之外。 

若要建立固定時間（時間差量）掃描 
1. 存取變數差量對話方塊 
2. 若不想使用預設名稱，請在 ID 方塊中指定掃描的自訂名稱。 

3. 在讀數延時方塊中，鍵入 PC-DMIS 採集測點前必須經歷的時間（單位爲秒）。 
4. 若使用的是 CAD 模型，請在尋找標稱值控制區域鍵入尋找標稱值公差。此操作可定義實際球心點

離標稱 CAD 位置的距離。 
5. 根據需要設定其他任何對話方塊選項。 
6. 按一下建立。PC-DMIS 插入基本掃描。 
7. 執行工件程式。當 PC-DMIS 執行掃描時，將顯示執行選項對話方塊，PC-DMIS 將等待控制器傳

回資料。 
8. 手動拖動測頭至待掃描的表面上。當逝去時間超過「讀數延時」方塊內指定數值的任何時候，PC-

DMIS 將接受來自控制器的測點。 
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執行主體軸手動掃描 

 
「主體軸」對話方塊  

透過指定某個工件軸上的切平面並將測頭拖動穿過切平面，您可使用用於掃描的插入 | 掃描 | 
主體軸選項掃描某個工件。當掃描工件時，您應使測頭盡可能多地十字交叉穿過定義的切平面。之後，PC-
DMIS 會執行以下程序： 

1. PC-DMIS 從控制器獲取資料，並找到兩個資料測點，這些測點在十字交叉穿過時的任何一邊上最

接近割平面。 
2. 之後，PC-DMIS 會在穿過割平面的兩個測點之間形成一條直線。 
3. 之後，穿過的點會變爲割平面上的一個測點。 

每次您穿過割平面時都會執行此操作，最終在割平面上會有許多個測點。 

透過指定割平面位置的一個增量，您可使用此法檢視掃描的多個列（面片）。掃描第一列之後，PC-DMIS 
會透過新增目前位置至增量將割平面移至下一個位置。然後，您可在新的割平面位置處繼續掃描下一列。 

若要建立主體軸向掃描 
1. 存取主體軸對話方塊。 
2. 若不想使用預設名稱，請在 ID 方塊中指定掃描的自訂名稱。 
3. 從軸清單選取一條軸。可用的軸包括 X 軸、Y 軸和 Z 軸。測頭要交叉穿過的割平面平行於這條

軸。 
4. 在位置方塊中，指定到割平面所在的定義軸之距離。 

5. 若要掃描多個平面，請在增量方塊中指定平面間距。 
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6. 若使用的是 CAD 模型，請在尋找標稱值控制區域鍵入尋找標稱值公差。此操作可定義實際球心點

離標稱 CAD 位置的距離。 
7. 根據需要設定其他任何對話方塊選項。 
8. 按一下建立。PC-DMIS 插入基本掃描。 
9. 執行工件程式。當 PC-DMIS 執行掃描時，將顯示執行選項對話方塊，PC-DMIS 將等待控制器傳

回資料。 
10. 在您要掃描的曲面上來回拖動測頭。當測頭接近定義的割平面時，您將會聽到持續的可聽音，此聲

音隨間距而逐漸增大，直至測頭穿過平面。此可聽的線索可幫助您確定測頭接近割平面的程度如

何。每次測頭穿過定義的平面時，PC-DMIS 將會接受來自控制器的測點。 
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執行多截面手動掃描 

 
多截面對話方塊  

掃描功能的插入 | 掃描 | 多截面方法與帶有如下不同之處的主體軸線手動掃描相當類似： 

• 多截面掃描可穿過多個截面。 
• 它不必與 X、Y 或 Z 軸平行。 

若要建立「多截面掃描」 
1. 存取多截面對話方塊。 
2. 若不想使用預設名稱，請在 ID 方塊中指定掃描的自訂名稱。 
3. 從截面類型清單，選取要掃描的截面之類型。可用的類型包括： 

• 平行面 - 截面係穿過工件的平面。每次當測頭穿過一個平面時，PC-DMIS 就會記錄一個測

點。這些平面與起點和方向相連相關。若選取此類型，請在初始相連區域定義初始平面之

向量。 
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• 徑向平面 - 這些截面係從起點放射出去的平面。每次測頭穿過一個平面時，PC-DMIS 就會

採集一個測點。若選取此類型，請在初始向量區域定義兩個向量。一個向量是初始平面 
(PlaneVec) 的向量，另一個向量則是繞其旋轉平面的向量 (AxisVec)。 

 

• 同心圓 - 這些截面係以起點爲中心，直徑逐漸增大的同心圓。每次測頭穿過一個圓時，

PC-DMIS 就會採集一個測點。若選取此類型，請在初始向量區域定義一個向量，該向量定

義的是圓所在的平面 (AxisVec)。 

 

5. 在截面數方塊中，鍵入掃描的截面數。 
6. 若至少選取了兩個截面，請在增量方塊中指定截面增量。對於平行平面和圓，此數值爲平面間的距

離；對於放射平面，此數值爲角度。PC-DMIS 會自動在工件上間開這些截面。 
7. 定義掃描起點。在起點區域中，鍵入 X、Y 和 Z 的值，或按一下工件讓 PC-DMIS 從 CAD 圖紙上

選取起點。將從此臨時點開始，根據增量值對這些截面進行計算。 
8. 若使用的是 CAD 模型，請在尋找標稱值控制區域鍵入尋找標稱值公差。此操作可定義實際球心點

離標稱 CAD 位置的距離。 
9. 根據需要設定其他任何對話方塊選項。 
10. 按一下建立。PC-DMIS 插入基本掃描。 
11. 執行工件程式。當 PC-DMIS 執行掃描時，將顯示執行選項對話方塊，PC-DMIS 將等待控制器傳

回資料。 
12. 手動拖動測頭至待掃描的表面上。當測頭接近每個截面時，您會聽到隨間距逐漸增大的持續聲音，

直至測頭穿過截面。此可聽聲音有助於您確定測頭離正在穿過的平面有多遠。每次測頭穿過所定義

的截面時，PC-DMIS 將接受由控制器傳來的測點。 
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執行「自由形狀手動掃描」 

 
「手動自由形狀」對話方塊 

插入 | 掃描 | 自由形狀手動掃描可讓您使用硬測頭建立自由形狀掃描。此掃描無需初始向量或方向向量，這

與其他許多手動掃描類似。與其 DCC 對應部件類似，您建立自由形狀掃描所需的操作爲按一下待掃描曲面

上的點。 

若要建立自由形狀手動掃描： 
1. 按一下進階>> 按鈕使此對話方塊底部處的標籤變為可見。 
2. 按一下「圖形顯示」視窗內的工件表面，以定義掃描路徑。每次點按後，工件圖紙上會出現一個橘

色點。 
3. 有足夠的掃描點時，請按一下建立。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。 
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處理截面切割 

插入 | 掃描 | 截面切割功能表項目顯示截面切割對話方塊。 

  
「截面切割」對話方塊 

此對話方塊指定與 CAD 模型相交的切平面。除了交線，您還可以定義起點和終點（在兩者之間建立多個

點）。從這些點，您可以選擇建立向量點特徵或開線掃描。 

注意：此過程不像剪裁平面功能一樣可以看到切割 CAD 模型的過程，而是作爲一個工具來幫助您建立切平

面和 CAD 模型的交線以及自動向量點或開線掃描。 
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截面切割對話方塊描述 

 
「截面切割」對話方塊 

項目 描述 
選擇平面點選項 

 
  

此選項可在 CAD 模型上選擇一個點，此點將成爲切平面點。 

限制區域 

 

此區域允許沿相交方向指定起點和終點。您可在「圖形顯示」視窗中

選擇點，或指定弧長，精確定位起點和終點。 

選擇起點 - 此選項允許透過在「圖形顯示」視窗中選擇起點，來選定

截面切割的起點。要選擇黑色交線上的點。螢幕上顯示的紅點表示起

點位置。 

開始弧長 - 此方塊允許根據切平面點來精確定位起點。鍵入切平面點

投影到截面切割的投影點與起點之間的弧長。注意，亦可定義負數。 

選擇終點 - 此選項允許透過在「圖形顯示」視窗中選擇終點，來選定

截面切割的終點。要選擇黑色交線上的點。螢幕上顯示的紫點表示終

點位置。 

弧長 - 此方塊允許精確定位終點。您鍵入的值係起點和終點之間的弧

長。注意，亦可定義負數。 

反向 - 按一下此按鈕交換從平面點測量弧長的方向。 
點密度區域 

 

此區域可控制起點和終點之間的點距和點數。 

最小間距 - 此選項根據截面切割方向的曲面的曲率，使用最少的點

數。若表面爲平面，則僅在起點和終點建立兩個點。若表面爲曲面，

則建立多個點。在曲面上建立的點數取決於 OpenGL 選項對話方塊中

的鑲嵌倍數值中設定的值。請參考核心文件中「設定偏好」一節的

「變更 OpenGL 選項」。 
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點數 - 此方塊可讓您鍵入要建立的點數。PC-DMIS 在起點和終點之間

均勻分佈這些點。 

點距 - 此方塊可讓您指定點與點之間的弧長。 

軸距 - 此選項可限制僅沿選定軸建立點。一旦選定此選項，X 軸、Y 軸
和 Z 軸選項將變爲啟用狀態。此選項旁邊的方塊可用於定義選定軸方

向上的點間距。例如，若選擇了 X 軸，則將根據您指定的值在 X 軸方

向上分佈點。 
選擇點區域 

 

此區域可讓您指定平面、起點和終點的快照選項。 

快照到棱邊 - 此核取方塊確定 PC-DMIS 是否將點快照到最近的表面棱

邊或表面邊界。 

快照到格線 - 此核取方塊確定 PC-DMIS 是否將點快照到最近的格線交

點。即便未顯示 3D 格線，亦可使用快照到格線功能。要啟用 3D 格
線，請參閱「設定螢幕視圖」主題。 

若同時選擇了快照到棱邊和快照到格線，PC-DMIS 將把此點快照到最

近的與表面棱邊或邊界相交的格線。 
平面向量選擇區域 

 

此區域可讓您指定切平面法向量。 

X 軸 - 此選項將切平面設爲垂直於 X 軸向量 (1,0,0)。 

Y 軸 - 此選項將切平面設爲垂直於 Y 軸向量 (0,1,0)。 

Z 軸 - 此選項將切平面設爲垂直於 Z 軸向量 (0,0,1)。 

棱邊 - 此選項將切平面設爲垂直於最近的表面邊界切向量。只要您選

擇平面點，平面法線就將更新爲最近的表面編輯誒切向量。 

其他 - 此選項可手動定義切平面法線值。一旦選定，即可在平面向量

區域鍵入 IJK 值，或者可點按選擇按鈕，在 CAD 模型上選擇要用作法

向量的特徵。 

選擇 - 此按鈕顯示選擇點對話方塊，您可使用此對話方塊來選擇要用

作切平面法向量的特徵。此對話方塊在「編輯 CAD 顯示」的「轉換 
CAD 模型」主題中進行了描述。 

平面點區域 

 
  

此區域顯示平面點的 XYZ 值。您可在 X、Y 和 Z 方塊中鍵入新值，來

手動修改這些值。注意，若您指定的點不在 CAD 表面內，則將使用其

投影到 CAD 模型上的點。 

當手動編輯這些值並從平面向量選擇區域選取棱邊選項按鈕時，用於

平面向量的 表面邊界棱邊向量將為與之前的平面向量最接近的向量。

換言之，與之前的平面向量最相近的棱邊向量被用作新的平面向量。 
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平面向量區域 

 
  

此區域顯示平面法向量的 IJK 值。您可在 X、Y 和 Z 方塊中鍵入新

值，來手動修改這些值。 

起點區域 

 
  

此區域顯示起點的 XYZ 值。您亦可使用此區域定義或調整選定軸之

值。其他兩條軸將根據交線計算。 

終點區域 

 
  

此區域顯示終點的 XYZ 值。您亦可使用此區域定義或調整選定軸之

值。其他兩條軸將根據交線計算。 

輸出區域 

 

此區域可用於確定從截面切割建立的一個或多個特徵的類型。僅在您

按一下建立按鈕後，PC-DMIS方計算輸出特徵。 

向量點 - 此選項指定應建立的向量點。 

掃描 - 此選項指定應從這些點建立的開線掃描。 
反轉向量按鈕 建立截面切割後，PC-DMIS 使用綠色箭頭識別截面切割中的點數。反

轉向量按鈕也將變得可選。此按鈕可反轉表示點的向量的綠色箭頭，

使得它們指向相反的方向。 
建立按鈕 此按鈕從截面切割建立一個或多個指定的特徵。特徵類型取決於輸出

區域選擇的選項。 
關閉按鈕 此按鈕關閉截面切割對話方塊。 
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建立截面切割 

要建立截面切割，需定義下面這些資訊： 

• 剖面 
• 剖面圖的起點 
• 剖面圖的終點 

第 1 步：定義切平面 
要定義切平面，請在平面上指定一點。可採取兩種方式來執行此操作： 

• 您可選取選擇平面點選項。然後在 CAD 模型上按一下某點。 
• 在平面點區域中手動鍵入 XYZ 值。 

定義後，PC-DMIS 將繪製一個灰色箭頭，指示此平面點以及切平面法線的方向。此外，PC-DMIS 還會在 
CAD 模型上繪製一個多邊形（一條或多條相連的線），表示平面（即「切平面」）與整個 CAD 模型中的

表面相交。若有多個截面切割，將繪製爲不同顏色的多邊形，以顯示極小的表面間距。由於您尚未定義起

點和終點，將以紅色和紫色的點分別表示起點和終點，這些點最初將顯示在 CAD 模型的平面點位置： 

 
CAD 模型頂部繪製的平面點（以灰色箭頭指示）和切平面（以黑線指示）的樣本 

注意：若平面與模型的多個位置相交，PC-DMIS 將繪製所有相交部分。 

定義切平面點後，可以有選擇地指定切平面的法向量。法向量預設爲 (1,0,0)。您可選擇平面向量選擇區域

中的選項，然後沿選定的一條軸移動法線或自訂法線，來修改此法向量。 
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第 2 步：定義截面切割方向的起點和終點 
現在已經定義了切平面，接下來就需要定義截面方向的起點和終點。您可根據您的偏好，結合使用不同方

法定義起點和終點： 

方法 1：點按 CAD 

1. 選取選擇起點選項，然後在構成此截面切割的黑線的某個點上按一下。此操作將定義截面

方向與平面點的距離，並將此距離填入起始弧長方塊。PC-DMIS 將把選定點的 XYZ 值填

入起點區域。 
2. 選取選擇終點選項，然後在構成同一個截面切割的另外一個點上按一下。此操作將定義起

點和終點之間的弧段。PC-DMIS 將把選定點的 XYZ 值填入終點區域。 

方法 2：鍵入圓弧值 

1. 在起始弧長方塊中鍵入一個值以指定與平面點的距離，以此定義起點。 
2. 透過指定弧長定義終點。在弧長方塊中鍵入弧長值。 

方法 2：鍵入 XYZ 值 

在起點和終點區域鍵入 XYZ 值，定義起點和終點。 

重要：起點和終點必須位於同一個截面切割上。例如，若兩個表面之間的間距將您的截面切割分割爲多個

切割，則必須在一個切割上定義起點和終點。若試圖跨不同截面切割選擇起點和終點，選定的第一個點將

被刪除，因而需要再次選擇。 

CAD 模型上的紅點表示起點，紫點表示終點。此外，PC-DMIS 會沿截面方向繪製綠色箭頭，用來表示要

建立的截面切割點。如果曲面是彎曲的，則會繪製多個箭頭。如果曲面是平的，則這些綠色箭頭祗會繪製

在起點和終點（因為點密度區域中預設選取的是最小密度）。 

您可修改點密度區域的選項，來控制兩點之間的點數： 

 
顯示起點（紅點）和終點（紫點）之間分布了 25 個等距點的截面切割樣本 
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第 3 步：定義輸出和建立 
1. 在輸出區域選擇所需的輸出格式。可輸出單獨的自動向量點，亦可輸出包含多個點的開線掃描。 
2. 根據需要修改其他控制項。允許您自訂能影響此平面、起點和終點、點距以及所建立的特徵類型的

參數。 
3. 按一下建立按鈕，建立輸出特徵或掃描。 

PC-DMIS 在工件程式中建立一個或多個指定的特徵。 

修復沿截面切割方向的法線方向 
綠色箭頭表示所在點處的表面法向量。截面切割演算法的宗旨是：在跨多個表面進行轉換時，沿截面切割

方向的表面法向量不會翻轉。但是，這些向量有可能全部指向錯誤的方向（指向工件內部）。若這些箭頭

指向錯誤的方向，按一下反轉向量按鈕修復它們。 

解決表面間隙問題 
由於表面與表面之間有小間隙，因此有時截面切割尚未包圍工件周圍的所有路徑就結束了。這是由於 CAD 
解析度小於間隙距離造成的。只要表面間隙大於 CAD 解析度，就會中斷截面切割。爲辨識間距，可用不同

顏色繪製獨立的截面切割。在 CAD 公差對話方塊中增大 CAD 解析度，即可解決此問題。 

要執行此操作： 

1. 選取編輯 | 圖形顯示視窗 | CAD 公差。螢幕上顯示 CAD 公差對話方塊。  
 

 
2. 將解析度變更爲大於間隙距離的值。可能要嘗試幾次才能找出足夠大的解析度值。請參閱核心文件

中的「變更 CAD 公差」。 
3. 按一下確定。 
4. 建立截面切割。 

現在截面切割將跳過間隙。 
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語彙 

P 

PRBRDV: 測頭徑向偏差。此類偏差用於離散測點測量。 

S 

SCNRDV: 掃描徑向偏差。此類偏差用於掃描類型的策略。 

離 

離散測點: 離散測點即獨立的測點測量。例如測量圓的最少離散測點數是三個。離散測量與掃描測

量不同，離散測量可能包含多個測點，測點數要視圓的大小以及掃描屬性而定。 
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